Description
Light-curing, single-component bonding resin for optimizing the enamel-etch
technique in combination with all light-curing restorative materials.

Composition

Heliobond contains:

Bis-GMA 60 %wt.
Triethylene glycol dimethacrylate 40 %wt.

Indication

- Bonding agent for adhesive restorations.

- Transparent sealant for fissures and restorations.

- Bonding layer for the repair of resin-, crown-, or bridgework.

Contraindication
Heliobond should not be used if patients are known to be allergic to any of
the ingredients.

Interactions

To achieve an optimum bond to the enamel, the enamel-etch technique
must be applied. Contamination of the etched and dried enamel surface with
saliva or blood will hamper this effect. Phenolic substances (e.g. eugenol)
inhibit polymerization. The use of base materials containing these substances
must be avoided.

Application

Preparation of enamel

- Depending on the case, bevel enamel surfaces to be treated using a
diamond or clean them carefully with an abrasive (e.g. pumice powder
and water). Do not use any oily or greasy paste. Possible residue from base
materials on the enamel should be removed in this way. Then rinse and
dry.

- Apply Total Etch on the enamel surfaces to be treated and allow it to react
for 15-30 5. Afterwards, carefully rinse with water spray and dry the etched
surfaces with a stream of air (use only water- and oil-free air).

- Adry operating field must be ensured. Ideally, a rubber dam should be
placed.

- The etched and dried enamel surface must not be contaminated prior to
the application of Heliobond (if the surface comes into contact with saliva
or blood, the etching and drying procedures must be repeated).

Dosage

- Dosage depends on the indication. When used as a bonding agent, a very
thin layer of Heliobond should be applied. If necessary, use a stream of air
to achieve an optimal thin layer.

- When used as a transparent fissure sealant, Heliobond must be applied
using a thicker layer.
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Method of application

1. Bonding agent for adhesive restorations

- Etch desired enamel surfaces (see preparation of the enamel). If necessary,
cover exposed dentin surfaces with Syntac® Adhesive (see Syntac
instructions for use) or appropriate base material.

- Apply a thin layer of Heliobond onto the etched enamel surface using a
brush or spherical instrument.

- Anoptimal, thin layer can be achieved using a stream of air.

- If used in combination with light-curing luting composites, Heliobond
does not require separate polymerization. For direct restorations, separate
polymerization of Heliobond is required: Light-cure for 10 s using a light
intensity of 500 to 1100 mW/cm?,

- Application of the composite.

- Polymerization of the composite.

- Finishing of the restoration.

2. Transparent sealant for fissures and pits

- Etch desired enamel surfaces (see preparation of the enamel).

- Apply Heliobond into the fissures using a suitable instrument or brush.
Avoid entrapment of air and wait for approx. 15 s to allow penetration.

- Polymerize with light for 20 s using a light intensity of 500 to
1100 mW/cm?,

- After curing, remove inhibited layer. Check occlusion and grind off any
excess material.

3. Preparation of resin repair work

- Roughen the smooth resin surfaces.

- If necessary, apply Monobond?® Plus (see Monobond Plus instructions
for use).

- Apply a thin layer of Heliobond (use a stream of air, if necessary).

- Polymerize with light for 10 s using a light intensity of 500 to
1100 mW/cm?,

Polymerization

- Apolymerization time of 10 s is sufficient for thin layers using a light
intensity of 500 to 1100 mW/cm?,

- Thicker layers (e.g. sealings) require 20 s curing time using a light intensity
of 500 to 1100 mW/cm?2

- The light probe should be held less than 5 mm above the Heliobond
surface and should not touch unpolymerized material.

Note

- Do not expose Heliobond to intensive light during application since this
will significantly shorten the working time.

- IfHeliobond is used as a cover layer (e.g. sealant), a thin layer of
unpolymerized, sticky material will remain on the surface after
polymerization due to the oxygen inhibition. It is recommended to
remove this layer with cotton rolls, pellets or by polishing.

Storage

- Close bottle immediately after use. Exposure to light may lead to
premature polymerization.

- Storage:2-28°C/36-82°F.

- Do not use Heliobond after the date of expiration.

- Date of expiration: See note on the bottle/packaging.

Warning

Avoid contact of Heliobond with the skin/mucous membrane or eyes.
Unpolymerized Heliobond may cause slight, reversible irritation, or lead to a
general sensitization against methacrylates. Commercial medical gloves do
not provide protection against the sensitizing effect of methacrylates.

Keep material out of the reach of children!
For use in dentistry only!

The material has been developed solely for use in dentistry. Processing should be carried

out strictly according to the Instructions for Use. Liability cannot be accepted for damages
resulting from failure to observe the Instructions or the stipulated area of application. The user
is responsible for testing the material for its suitability and use for any purpose not explicitly
stated in the Instructions. Descriptions and data constitute no warranty of attributes and are
not binding.

Beschreibung
Lichthértender Einkomponenten-Haftvermittler zur Optimierung der
Schmelzétztechnik mit allen lichthartenden Fiillungswerkstoffen.

Zusammensetzung
Heliobond enthalt:
Bis-GMA 60 Gew. %
Triethylenglycoldimethacrylat 40 Gew. %

Indikation

- Als Haftvermittler fiir die adhésive Restauration.

- Transparente Versiegelung von Fissuren und Fiillungen.

- Als Haftschicht bei der Reparatur von Kunststoff-, Kronen- und
Briickenarbeiten.

Kontraindikation
Bei bekannter Allergie auf einen der Inhaltsstoffe, ist auf die Anwendung von
Heliobond zu verzichten.

Wechselwirkungen

Zur Erzielung einer ausreichenden Haftung am Schmelz muss die Saure-
atztechnik angewendet werden. Eine Kontamination des geatzten und
getrockneten Schmelzes z. B. mit Speichel oder Blut hebt diese Wirkung auf.
Phenolische Substanzen (z. B. Eugenol) inhibieren die Polymerisation - daher
keine derartige Substanzen enthaltende Unterfiillungsmaterialien verwenden.

Anwendung

Schmelzvorbereitung

- Jenach Fall die zu behandelnden Schmelzflachen mit einem Diamanten
anschragen oder mit Abrasiv, z. B. Bimsmehl und Wasser sorgfaltig
reinigen (keine 6l- und fetthaltigen Abrasiv-Pasten verwenden). Eventuell



auf dem Schmelz befindliche Unterfiillungsiiberschiisse sollen hierbei
entfernt werden. Anschliessend spiilen und trocknen.

Total Etch auf die zu behandelnden Schmelzfléchen auftragen und 15-30
Sek. einwirken lassen. Anschliessend sorgfltig mit Wasserspray spiilen
und die gedtzten Flachen mit Luftstrom sorgféltig trocknen (nur trockene,
Olfreie Luft verwenden).

Der Applikationsbereich muss trocken gehalten werden. Die Verwendung
eines Kofferdams wird empfohlen.

Die geétzte trockene Schmelzoberfléche darf vor der Heliobond-
Applikation nicht kontaminiert werden (bei Speichel- oder Blutkontakt
muss erneut geatzt und getrocknet werden).

Dosierung

Die Dosierung ist vom Anwendungsgebiet abhéngig. Bei der Verwendung
als Haftvermittler soll eine moglichst diinne Haftschicht erzielt werden.
Gegebenenfalls kann durch Abblasen mit dem Luftbléser eine optimal
diinne Schicht erreicht werden.

Dagegen erfordern transparente Versiegelungen von Fissuren dickere
Schichten von Heliobond.

Art der Anwendung

1.

Alst ittler fiir die adhsi

Gewdinschte Schmelzflachen anétzen (siehe Schmelzvorbereitung),

evtl. freiliegende Dentinflachen mit Syntac® Adhesive (siehe Gebrauchs-
information Syntac) oder einem geeigneten Basis-Material vorbehandeln.
Heliobond mit einem Pinsel oder einem Kugelinstrument in diinner
Schicht auf die geétzte Schmelzflache auftragen.

Durch Abblasen mit dem Luftstrom kann eine optimale, diinne Schicht
erreicht werden.

Heliobond soll in Verbindung mit lichthartenden Befestigungs-
Composites nicht separat ausgehértet werden. Bei direkten Fiillungen
von Restaurationen ist die vorherige Hartung von Heliobond notwendig:
Belichtungszeit von 10 Sek. bei einer Lichtintensitét von 500 bis

1100 mW/cm?,

Einbringen des Composites.

Aushértung des Composites.

Ausarbeiten der Fiillung.

Transparente Versiegelung von Fissuren und Griibchen

Gewiinschte Schmelzflachen anétzen (siehe Schmelzvorbereitung).
Heliobond mit geeigneten Instrumenten oder Pinseln blasenfrei in die
Fissuren applizieren und fiir ca. 15 Sek. warten, so dass das Material
penetrieren kann.

Ausharten mit Licht fiir 20 Sek. bei einer Lichtintensitat zwischen 500 bis
1100 mW/cm?,

Nach Aushartung inhibierte Schicht abtupfen. Okklusion priifen und
eventuellen Uberstand einschleifen.
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3. Vorbereitung von Ki

- Glatte Kunststoff-Oberflachen aufrauhen

- Gegebenenfalls Monobond® Plus verwenden (siehe Gebrauchs-
information bzw. Monobond Plus).

- Heliobond diinn auftragen (gegebenenfalls Abblasen mit Luftstrom).

- Heliobond aushérten: Belichtungszeit von 10 Sek. bei einer Lichtintensitat
2zwischen 500 und 1100 mW/cm?2,

Ausharten

- Beidiinnen Schichten ist eine Belichtungszeit von 10 Sek. bei einer
Lichtintensitat zwischen 500 bis 1100 mW/cm? ausreichend.

- Beidickeren Schichten (z. B. Versiegelung) sollte 20 Sek. bei einer
Lichtintensitét zwischen 500 und 1100 mW/cm? belichtet werden.

- Abstand des Lichtleiters von der Heliobond-Oberfléche moglichst gering
(kleiner als 5 mm) halten, jedoch ohne Beriihrung der ungehérteten
Oberflache.

Besondere Hinweise
Heliobond wahrend der Applikation nicht intensiver Beleuchtung
aussetzen, da die Verarbeitungszeiten dadurch stark verkiirzt sind.

- Wird Heliobond als Deckschicht (z.B. Versiegelung) verwendet, bleibt
durch die Sauerstoffinhibierung eine diinne, unpolymerisierte, klebrige
Oberflachenschicht zurtick. Es wird empfohlen, die inhibierte Schicht
mit Watterollen oder Wattepellets abzuwischen, oder durch Polieren zu
entfernen.

Lager- und Aufbewahrungshinweise
Flaschchen nach Gebrauch sofort verschliessen, Lichtzufuhr fiihrt zu
vorzeitiger Polymerisation.

- Lagertemperatur: 2-28 °C.

- Heliobond nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

- Ablauffrist: Siehe Hinweis auf Flaschchen/Verpackung.

Warnhinweis

Kontakt von Heliobond mit Haut/Schleimhaut oder Augen vermeiden.
Heliobond kann in unausgehartetem Zustand eine leichte, reversible Reizung
auslosen sowie zu einer allgemeinen Sensibilisierung auf Methacrylate fiihren.
Handelstibliche medizinische Handschuhe schiitzen nicht vor Sensibilisierung
auf Methacrylate.

Fiir Kinder unzugénglich aufbewahren!
Nur fiir zahnarztlichen Gebrauch!

Das Produkt wurde fiir den Einsatz im Dentalbereich entwickelt und muss gemass Gebrauchs-
information verarbeitet werden. Fiir Schéden, die sich aus anderweitiger Verwendung oder
nicht sachgemiisser Verarbeitung ergeben, ibernimmt der Hersteller keine Haftung. Dariiber
hinaus |stderVerwenderverpﬂlchtet das Material eigenverantwortlich vor dessen Einsatz auf
Eignung und fiir die Zwecke zu priifen, zumal wenn
diese Zwecke nicht in der Gebrauchsinformation aufgefiihrt sind.

Définition

Agent de liaison monocomposant photopolymérisable, pour I'optimisation
du joint périphérique des obturations réalisées dans le cadre de la technique
de mordancage. Heliobond peut étre utilisé avec tous les composites
photosensibles.

Composition

1 g Heliobond contient:

Bis-GMA 60 %poids
Triéthyléneglycole diméthacrylate 40 %poids
Indications

- Agent de liaison pour collages.

- Scellement invisible des puits et sillons.

- Couche adhésive nécessaire pour la réparation de couronnes et bridges
composites.

Contre-indications
En cas d'allergie connue a 'un des composants, ne pas utiliser Heliobond.

Interactions

Le mordangage de I'émail améliore la rétention. La contamination de I'émail
mordancé et séché, par exemple par la salive ou le sang, annulera cette action.
Les substances a base de phénol, telles que I'eugénol par exemple, inhibent

la polymérisation. De ce fait, ne pas utiliser de fond de cavité contenant de
telles substances.

Mise en oeuvre

Preparatlon de I'émail
Selon la surface amélaire a préparer, biseauter avec un diamant ou la
nettoyer soigneusement avec une poudre abrasive (p. ex. de ponce) et
de I'eau (ne pas utiliser d’huile ou de pate abrasive a base de corps gras).
Eliminer en méme temps les excédents éventuels du fond de cavité sur
I'émail, puis rincer et sécher.

- Appliquer Total Etch sur la zone d'émail a mordancer et laisser agir 15 a
30 s. Rincer ensuite sous spray et sécher a la soufflette (n'utiliser que de
I'air sec, exempt d’huile).

- Lazone d'application doit étre préservée de I'humidité a I'aide de rouleaux
de coton. Dans le cas de travaux délicats, il est recommandé d'utiliser une
digue.

- Lasurface mordancée et séchée de I'émail ne doit pas étre contaminée
par la salive ou le sang avant |'application d’Heliobond. Le cas échéant,
mordancer et sécher & nouveau.

Dosage

- Ledosage varie suivant le domaine d‘application. Utilisé comme agent
de liaison, appliquer Heliobond en couche fine. Le cas échéant, étaler le
matériau a la soufflette pour obtenir une couche fine.

- Quantal'obturation invisible des fissures, elle nécessite 'application
d'Heliobond en couche épaisse.

Application
1. Agent de liaison pour collages



- Mordancer la zone d'application (voir préparation de I'émail) et préparer
éventuellement la surface dentinaire mise & nu avec Syntac® Adhesive
(voir mode d’emploi Syntac) ou le matériau base adapté.

- Appliquer Heliobond en couche fine sur I'émail mordancé, a I'aide d'un
pinceau ou d'un instrument & boule.

- L'étalement du matériau avec un souffle d'air permet d'obtenir une
couche fine.

- Enliaison avec des composites de collage photopolymérisables,
Heliobond ne doit pas étre polym séparément. Par contre, pour
certains modelages plus élaborés, il est nécessaire de photopolymériser
préalablement la couche d'Heliobond pendant 10 s a l'aide d'une lampe
d'une intensité lumineuse comprise entre 500 et 1100 mW/cm?.

- Application du composite.

- Polymérisation du composite.

- Finition de I'obturation.

2. Scellement invisible des puits et sillons

- Mordancer la zone d'application (voir préparation de I'émail).

- Appliquer Heliobond dans les fissures  I'aide d'un instrument approprié
ou d'un pinceau. Eviter la formation de bulles d'air et laisser pénétrer
environ 15s.

- Polymériser pendant 20 s a l'aide d'une lampe d'une intensité lumineuse
comprise entre 500 et 1100 mW/cm?.

- Aprés durcissement, tamponner la couche inhibée. Vérifier 'occlusion et
meuler le surplus éventuel.

3. Préparation d'une réparation en résine

- Rendre rugueuse la surface du composite.

- Utiliser si besoin Monobond® Plus (voir mode d’emploi Monobond Plus).

- Appliquer Heliobond en couche fine (si nécessaire, étaler avec un souffle
d'air).

- Polymériser Heliobond pendant 10 secondes a l'aide d'une lampe d'une
intensité lumineuse comprise entre 500 et 1100 mW/cm?>

Polymérisation

~  Pour le durcissement de couches fines, polymériser pendant 10 secondes.

- Pourle durcissement de couches épaisses (p. ex. scellement), polymériser
pendant 20 secondes.

- Ladistance entre I'embout lumineux et la surface Heliobond doit étre
aussi petite que possible (inférieure a 5 mm), sans contact avec cette
derniere.

Recommandations

- Ne pas soumettre Heliobond a un rayonnement intensif pendant
I'application, ce qui réduirait considérablement les délais de mise en
oeuvre d'Heliobond.

- Employé en couverture (par ex. scellement de sillons), il reste aprés
polymérisation une fine couche d'Heliobond inhibée par 'air qui ne durcit
pas. Eliminer cette couche collante avec un rouleau ou une boulette de
coton, ou par polissage.

Conditions de stockage

- Reboucher le flacon aussitot apreés utilisation, car tout rayonnement
lumineux provoque la polymérisation du matériau.

- Conservée a une température de 2-28 °C.

- Date de péremption: cf. indications portées sur le flacon/I'emballage.

Précautions d’emploi

Ne pas mettre Heliobond en contact avec la peau, les muqueuses ou les
yeux. Le matériau non parfaitement durcit peut provoquer une légére
irritation passageére et une sensibilité au méthacrylate. Les gants médicaux
du commerce n'offrent pas une protection suffisante contre les effets
sensibilisants des méthacrylates.

Ne pas laisser a la portée des enfants.
Réservé a l'usage professionnel.

Ce matériau a été développé en vue dune utilisation dans le domaine dentaire et doit étre mis
en oeuvre selon le mode d'emploi. Les dommages résultant du nonrespect de ces prescriptions
oudune utilisation & d'autres fins que celles indiquées n'engagent pas la responsabilité
dufabricant. L'utilisateur est tenu de vérifier sous sa propre responsabilité lappropriation
dumatériau & l'utlisation prévue et ce d'autant plus si celle-ci n'est pas citée dans le mode
dlemploi.

Definizione
Bonding monocomponente e fotoindurente per I'ottimizzazione della tecnica
di mordenzatura dello smalto con tutti i materiali da restauro fotoindurenti.

Composizione
1 g Heliobond contiene:

Bis-GMA 60 peso%
Trietileneglicoldimetacrilato 40 peso%
Indicazioni

- Quale bonding nella tecnica di restauro adesiva.
- Sigillatura trasparente di fessure ed otturazioni.
- Quale strato di adesione nella riparazione di ponti e corone in resina.

Controindicazioni
In caso di allergia nota ad uno dei componenti, evitare I'uso di Heliobond.

Interazioni

Per ottenere una sufficiente adesione allo smalto & necessario I'impiego della
tecnica di mordenzatura con acido. Una contaminazione con saliva o sangue
della superficie mordenzata ed asciutta ne annulla 'effetto. Sostanze fenoliche
(p.e. eugenolo) inibiscono la polimerizzazione, quindi evitare I'uso di materiali
da sottofondo contenenti tali sostanze.

Preparazione dello smalto

- Aseconda del caso, rifinire la superficie dello smalto da trattare con
diamantata o detergere accuratamente con abrasivi, p.e. pomice ed
acqua (non utilizzare paste abrasive contenenti olii 0 sostanze grasse).



Rimuovere eventuali eccedenze di sottofondo presenti sullo smalto. Infine
sciacquare ed asciugare.

- Applicare Total Etch sulle superfici di smalto da trattare e lasciare agire
per 15-30 secondi. Quindi sciacquare accuratamente con spray-acqua
ed asciugare accuratamente con getto d'aria le superfici mordenzate
(utilizzare solo aria asciutta, priva di olio).

- Il campo operativo deve rimanere asciutto. Si consiglia I'uso di una diga.

- Lasuperficie smalto dentinale mordenzata ed asciutta non deve essere
contaminata prima dell'applicazione di Heliobond (in caso di contatto
con sangue o saliva & necessario mordenzare ed asciugare la parte
nuovamente).

Dosagglo
Il dosaggio dipende dalle indicazioni. In caso di utilizzo come bonding &
necessaria I'applicazione in strato molto sottile, ottenibile eventualmente
mediante distribuzione uniforme con getto d‘aria.

- Sigillature trasparenti di fessure invece richiedono strati piu spessi di
Heliobond.

Tipo di impiego

1. Quale legante per la tecnica adesiva

- Mordenzare le superfici di smalto da trattare (vedi preparazione dello
smalto), pretrattare con I'adesivo dentinale Syntac® o altro idoneo
materiale, eventuali superfici di dentina scoperta (vedi istruzioni d'uso
Syntac).

- Applicare Heliobond con un pennello, uno strumento a pallina o con le
rispettive cannule d'applicazione sulla superficie di smalto mordenzato.

- Con getto d‘aria & possibile una distribuzione uniforme, in strato sottile
ottimale.

- In combinazione con cementi compositi fotoindurenti non & necessaria
una polimerizzazione separata di Heliobond. In caso di restauri diretti,
invece & necessario un indurimento di Heliobond: tempo di irradiazione di
10 sec., intensita luminosa di 500-1100 mW/cm?.

- Applicazione del composito.

- Polimerizzazione del composito.

- Rifinitura e lucidatura del restauro.

2. Sigillatura trasparente di fessure e solchi

- Mordenzare le superfici di smalto da trattare (vedi preparazione dello
smalto).

- Applicare Heliobond con strumento idoneo o pennello nelle fessure
facendo attenzione a non formare bolle ed attendere per ca. 15 sec.in
modo che il materiale possa penetrare.

- Fotopolimerizzare per 20 sec. ad un'intensita luminosa di
500-1100 mW/cm?,

- Altermine della polimerizzazione rimuovere cautamente lo strato inibito.
Controllare I'occlusione ed eventualmente rimuovere le eccedenze
mediante fresaggio.

3. Prep i dirip ioni su fatti in resina (ponti e corone)

- Irruvidire la superficie della resina

- Usare eventualmente Monobond® Plus (vedi istruzioni d'uso
Monobond Plus)

- Applicare Heliobond in strato sottile (eventualmente distribuire
con getto d'aria).

- Fotopolimerizzare Heliobond: tempo di irradiazione di 10 sec. ad
un'intensita luminosa di 500-1100 mW/cm?*

Fotopollmenzzazmne
In caso di strati sottili & sufficiente un tempo di esposizione di
10 sec. ad un'intensita luminosa di 500-1100 mW/cm?.
- Incaso di strati pil spessi (p.e. sigillatura) & necessario un tempo di
esposizione di 20 sec. ad un'intensita luminosa di 500-1100 mW/cm?2.
- Mantenere possibilmente una distanza minima dalla superficie di
Heliobond (inferiore a 5 mm), evitando pero un contatto diretto con la
superficie da polimerizzare.

Note particolari per la lavorazione

- Durante I'applicazione non esporre Heliobond a luce intensa, poiché si
riduce notevolmente il tempo di lavorazione.

- Nell'uso di Heliobond come strato coprente (p.e. sigillatura), in seguito
all'inibizione da ossigeno rimane uno strato superficiale sottile non
polimerizzato ed appiccicoso. Si consiglia di rimuovere questo strato con
rulli salivari o pelletts di cotone oppure con la lucidatura.

Note per la conservazione

- Richiudere i flaconcini subito dopo l'uso. L'afflusso di luce determina una
polimerizzazione precoce.

- Conservarea2-28°C.

- Data di scadenza: Vedere le indicazioni sulle bottigliette/confezione.

Avvertenza

Evitare il contatto di Heliobond con la cute/ mucose o gli occhi. Allo stato non
indurito, Heliobond puo causare una leggera irritazione reversibile, nonche
determinare una generale sensibilizzazione ai metacrilati. | convenzionali
guanti in commercio non proteggono da una sensibilizzazione ai metacrilati.

Medicinale: tenere lontano dalla portata dei bambini!
Ad esclusivo uso odontoiatrico!

Il prodotto & stato realizzato per limpiego nel campo dentale e deve essere utilizzato secondo
le istruzioni d'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per danni derivanti da
diverso o inadeguato utilizzo. L'utente é tenuto a controllare personalmente I'idoneita del
prodotto per gli impieghi da lui previsti, soprattutto se questi impieghi non sono riportati nelle
istruzioni d'uso.

Descripcion

Resina adhesiva monocomponente fotopolimerizable para optimizar la
técnica de grabado de esmalte con cualquiera de los materiales de obturacion
fotopolimerizables.



Composicion

1 gr. de Heliobond contiene:
Bis-GMA 60 % peso
Trietilenglicoldimetacrilato 40 % peso

Indicaciones

- Como agente adhesivo para la restauracion adhesiva.

- Sellado transparente de fisuras y obturaciones.

- Como capa adhesiva en la reparacion de trabajos de resina, coronas y
puentes.

Contraindicaciones
No utilizar Heliobond en caso de alergia a alguno de sus componentes.

Incompatibilidades

Para obtener una buena adhesion al esmalte, debe utilizarse la técnica de
grabado écido. La contaminacién del esmalte grabado y seco con saliva
o sangre impedira la adhesion.El uso de materiales de obturacion que
contengan esas sustancias no deben emplearse.

Aplicacion

Preparaclon del esmalte
Segun el caso, biselar las superficies de esmalte a tratar con una fresa
diamantada o limpiarlas cuidadosamente con un abrasivo (p. ej. piedra
pomez y agua). No usar pastas que contengan aceite ni grasas. Si el
esmalte presenta restos de material de obturacion, deben eliminarse.
Seguidamente, aclarar y secar.

- Aplicar Total Etch sobre las superficies de esmalte a tratar y dejarlo actuar
de 15 a 30 segundos. Seguida-mente limpiar cuidadosamente con spray
de agua y secar con aire (Usese sdlo aire seco, sin aceite).

- Lazona de aplicacion debe mantenerse seca, p. €j., con un dique de goma.
Para los trabajos dificiles se recomienda usar dique de goma.

- Lasuperficie de esmalte grabada y seca no debe contaminarse antes de
la aplicacion de Heliobond (en caso de contacto con saliva o sangre, es
necesario grabar y secar de nuevo).

Posologia

- Laposologia depende de la finalidad con que se use el producto. Si se usa
como agente adhesivo, ha de obtenerse una capa de adhesién lo més fina
posible. Para lograr que dicha capa sea fina, puede extenderse Heliobond
con aire.

- Porel contrario, los sellados transparentes de fisuras requieren capas de
Heliobond més gruesas.

Modo de aplicacion

1. Como agente adhesivo para las ione:

- Grabar las superficies del esmalte deseadas (véase Preparacion del
esmalte) Silas superficies de dentina quedaran al descubierto, tratarlas
p 1te con el agente adhesivo para dentina Syntac® (véanse las
Instrucciones de uso de Syntac) o con un material base apropiado.

- Aplicar una fina capa de Heliobond en la superfcie grabada del esmalte
usando un pincel o un instrumento esférico.

- Para conseguir una capa fina se aconseja aplicar con aire.

- Silo usa en combinacion con composites de cementacion fotopoli-
merizables, Heliobond no requiere una polimerizacién aparte. Para
restauraciones directas, polimerizar Heliobond de forma separada:
Fotopolimerizar durante 10s usando una intensidad de luz de 200 a
1100 mW/cm?,

- Aplicar el composite.

- Polimerizar el composite.

- Acabado de la obturacién.

dh

2. Sellado transparente de fisuras y fosas
- Grabar la superficie de esmalte deseada (vea la preparacion de esmalte).
- Aplicar Heliobond en las fisuras usando un instrumento adecuado o un
pincel. Eliminar las burbujas de aire y esperar aprox. 15 s a que penetre.
- Fotopolimerizar durante 20s con una intensidad de luz de 500 a
1100 mW/cm?,
- Tras polimerizar, eliminar la capa inhibidora. Revisar la oclusion y fresar
cualquier exceso de material.

3. Preparacion de reparaciones de resina

- Lijar las superficies de resina.

- En caso necesario, utilizar Monobond® Plus (consulte las instrucciones de
uso de Monobond Plus ).

- Aplicar una fina capa de Heliobond (si fuera necesario usar una corriente
de aire).

- Polimerizar Heliobond con una lampada com intensidade de 500 a
1100 mW/cm? durante 10's.

Polimerizacion

- En capas finas un tiempo de polimerizacion de 10 s con ldmparas de 500 a
1100 mW/cm? es suficiente.

- Para las capas més gruesas (p. €], las del sellado) la exposicion debe ser
de 20 seg.con lamparas de intensidad comprendida entre 500 y
1100 mW/cm?,

- Acercar el conducto de luz lo més posible a la superficie de Heliobond (a
menos de 5 mm), pero sin llegar a tocarla.

Observaciones especiales para el trabajo
No exponer Heliobond durante la aplicacién a una iluminacion intensa,
puesto que con ello el tiempo de trabajo se reduce considerablemente.
- Sise utiliza Heliobond como capa superficial (p. €j., en el sellado), queda
una pequena capa pegajosa de superficie no polimerizada a causa de la
inhibicion del oxigeno. Se recomienda quitar dicha capa con algodén o
con pulido.

Almacenamiento

- Cerrar el frasco nada més usarlo. La luz provoca una polimerizacion
prematura.

- Almacenarse a temperatura 2-28 °C.

- Nousar Heliobond tras la fecha de caducidad.

- Fecha de caducidad: Ver frasco/envase.

Atencién:
Evitar el contacto de Heliobond directamente sobre piel, mucosas y ojos.



Heliobond no polimerizado puede ser irritante, o incluso llegar a producir
sensibilidades a los metacrilatos.

Los medic deben fuera del alcance de los nifios.
Sélo para uso odontolégico.

Este material ha sido fabricado para su uso dental y debe manipularse segn las instrucciones
de uso. El fabricante no se hace responsable de los darios ocasionados por otros usos o

una manipulacién indebida. Ademds, el usuario esté obligado a comprobar, bajo su propia
responsabilidad, antes de su uso, si el material es apto para los fines previstos, sobre todo si
éstos no figuran en las instrucciones de uso.

Descrigao

Adesivo monocomponente e fotopolimerizavel para otimizar a técnica de
condicionamento &cido do esmalte em combinagao com todos os materiais
restauradores fotopolimerizaveis.

Composicao

Heliobond contém (percentagem em peso):
Bis-GMA 60 %
Trietilenoglicoldimetacrilato 40 %
Indicagéo

- Agente de unido para restauragoes adesivas.
- Selante transparente para fissuras e restauragoes.
- Camada adesiva para reparo de coroas e proteses metaloplasticas.

Contraindicagao
Heliobond néo deve ser usado nos casos de comprovada alergia a qualquer
um dos seus componentes.

Interagées

Para se obter uma 6tima ligagao ao esmalte, a técnica de ataque acido

ao esmalte deve ser aplicada. Contaminagao da superficie do esmalte
condicionada e seca com saliva ou sangue prejudicara este efeito. Substancias
fendlicas (p. ex., eugenol) inibem a polimerizagao. O uso de materiais de base,
que contém estas substancias, deve ser evitado.

Aplicagdo

Preparo do esmalte

- Dependendo do caso, as superficies de esmalte biseladas deverao ser
tratadas usando pontas diamantadas ou limpas cuidadosamente com
um abrasivo (p.ex., pedra-pomes e dgua). Nunca utilizar uma pasta oleosa
ou gordurosa. Os possiveis residuos de materiais para base no esmalte
devem ser removidos deste modo. A seguir, lavar e secar.

- Aplicar Total Etch nas superficies de esmalte a serem tratadas e deixar
reagir durante 15-30 seg. Depois, lavar cuidadosamente com spray de
4gua e secar as superficies cauterizadas com jato de ar (usar somente dgua
ear, livre de 6leo).

- Um campo operacional seco deve ser sempre assegurado. De modo ideal,
deveria ser colocado um dique de borracha.

- Asuperficie de esmalte condicionada e seca ndo deverd ser contaminada
antes da aplicacao do Heliobond (se a superficie entrar em contato com
saliva ou sangue, os procedimentos de condicionamento e de secagem
devem ser repetidos).

Dosagem

- Adosagem depende da indicagdo. Quando usado como um agente
de unido, uma camada muito fina de Heliobond deve ser aplicada. Se
necessario, usar um jato de ar para obter uma fina camada ideal.

- Quando usado como selante de fissura transparente, Heliobond deve ser
aplicado em camadas mais grossas.

Método de aplicagao

1. Agente de uniao para restauragoes adesivas

- Condicione as superficies desejadas de esmalte (ver preparo do esmalte).
Se necessario, cobrir as superficies de dentina expostas com o adesivo
Syntac® (ver Instrugées de uso do Syntac) ou com material para base
apropriado.

- Aplique uma camada fina de Heliobond sobre a superficie de esmalte
condicionada, usando um pincel ou um instrumento esférico.

- Uma camada final, ideal podera ser conseguida usando um jato de ar.

- Sefor utilizado em combinagao com cimentos resinosos fotopoli-
merizaveis, Heliobond nao requer polimerizagao separada. Para
restauragoes diretas, € necessaria a polimerizagao separada do Heliobond:
Polimerizar durante 10 seg., com intensidade de luz de 500 a
1100 mW/cm?,

- Aplicagao do composito.

- Polimerizagao do compédsito.

- Acabamento da restauragao.

2. Selante transparente para fossulas e fissuras

- Condicione as superficies de esmalte desejadas (ver preparo do esmalte).

- Aplicar Heliobond nas fissuras usando um instrumento adequado ou uma
escova. Evite a incluséo de ar e espere, por aprox. 15 seg., para permitir a
penetragéo.

- Polimerize com luz durante 20 segundos, usando uma intensidade luz de
500a 1100 mW/cm?,

- Apos a fotoativacao, remova a camada inibida. Confira a oclusao e
desgaste qualquer excesso de material.

3. Preparo de trabalhos de reparo com resina

- Asperize as superficies lisas de resina.

- Senecessério, aplique Monobond® Plus (ver Instrugoes de Uso do
Monobond Plus).

- Aplicar uma camada fina de Heliobond (use jato de ar, se necessario).

- Polimerize com luz por 10 seg., usando intensidade de luz de 500 a
1100 mW/cm?,

Polimerizagao
- Um tempo de polimerizagdo de 10 seg. é suficiente para as camadas finas,
usando uma intensidade de luz de 500 a 1100 mW/cm?,



- Camadas mais grossas (p.ex., selantes) requerem 20 seg. de tempo, com
intensidade de luz de 500 a 1100 mW/cm?.

- Aponteira de luz deve ser situada a uma distancia menor que 5 mm
da superficie do Heliobond, mas nao deve tocar no material ainda ndo
polimerizado.

Notas

- Nao exponha o Heliobond a luz intensa durante a aplicagéo, pois isto
encurtara o tempo de trabalho de um modo significativo.

- Se o Heliobond for usado como camada de cobertura (p.ex. selante),
uma camada fina de material pegajoso ainda permanecera na superficie,
depois da polimerizagao, devido a inibigdo promovida pelo oxigénio.
Para remover esta camada, é recomendado o uso de rolos ou bolinhas de
algodao ou efetuar um polimento.

Armazenagem
Feche o frasco imediatamente apds o uso. Exposicéo a luz pode levar &
polimerizagao prematura.

- Armazenamento: 2-28°C.

- Nao usar Heliobond depois da data do vencimento.

- Data de vencimento: Ver nota no frasco/embalagem.

Adverténcia

Evitar contato de Heliobond com pele, mucosas e olhos. Heliobond néo
polimerizado pode causar uma irritagao leve e reversivel, ou levar auma
sensibilizagao geral aos metacrilatos. As luvas médicas comerciais nao
oferecem protegéo contra o efeito de sensibilizagao promovido pelos
metacrilatos.

Manter fora do alcance das criangas.
Somente para uso odontoldgico.

Este material foi fabricado somente para uso dental e deve ser manipulado de acordo com as
Instrugdes de Uso. O fabricante nao é responsavel pelos danos causados por outros usos ou por
manipulagao incorreta. Além disto, o usuario est obrigado a comprovar, antes do uso e sob sua
responsabilidade, se o material é compativel com a utilizagao desejada, principalmente quando
esta utilizagdo ndo estd indicada nestas Instrugées de Uso. Descrigoes e dados nao constituem
nenhum tipo de garantia e, por isto, nao possuem qualquer vinculagao.

Definition

Ljushéardande, en-komponent bondingmaterial fér optimering
av emaljetsningstekniken i kombination med alla ljushérdande
tandfylinadsmaterial.

Sammanséttning
1 g Heliobond innehaller:

BiS-GMA 60 vikt%
TEGDMA 40 vikt%
Indikation

- Bondingmedel fér adhesiva fyllningar.
- Transparent férsegling av fissurer och fyllningar.
- Bonding vid reparation av komposit-, kron- och broarbeten.

Kontraindikationer
Vid kand 6verkanslighet mot nagon av ingdende bestandsdelar, skall inte
Heliobond anvandas.

Interaktioner

Fér att nd en tillrécklig bindning till emalj maste etsning av emaljen ske med
en emaljetsningsteknik. Kontaminering av den etsade och torkade emaljytan
med saliv eller blod kommer att forstéra etsningseffekten. Fenoliska amnen
(t.ex. eugenol) inhiberar polymerisation. Anvéandning av isoleringsmaterial
som innehaller sadana amnen maste undvikas.

Applicering

Emaljpreparering
Beroende pa vilken typ av fall det &r ska aktuella emaljytor avfasas (bevel)
med en diamant alternativt noggrant rengéras med ett abrasivt medel
(t.ex. pimpstenspasta och vatten). Anvand inte olje- eller fetthaltiga
pastor. Pa det hér séttet avlagsnas eventuella rester av isolerings- eller
underfyliningsmaterial fran emaljytorna. Skélj darefter och torka.

- Applicera Total Etch pa de emaljytor som ska behandlas och lat verka
i15-30 sek. Skolj darefter noga med vattenspray och torka de etsade
ytorna noggrant med luft (anvénd endast vatten- och oljefri luft).

- Applikationsomréadet méste héllas torrt. Vi rekommenderar anvandning av
kofferdam.

- Den etsade och torkade emaljytan som skall appliceras med Heliobond far
ej kontamineras (ny etsning méste gdras, om ytan har kontamineras med
blod eller saliv).

Dosering

- Doseringen ér beroende pé indikation. Nar Heliobond anvands som
bondingmedel ska ett mycket tunt skikt appliceras. Luftblastra forsiktigt
vid behov fér ett optimalt tunt skikt.

- Nar Heliobond anvénds som transparent fissurférsegling maste medlet
appliceras i ett tjockare skikt.

Anvéndningssatt

1. Som bondi el vid adt

- Etsa 6nskade emaljytor (se Emaljpreparering). Forbehandla eventuellt
friliggande dentinytor med Syntac® Adhesive (se bruksanvisningen fér
Syntac) eller ett lampligt basmaterial.

- Applicera ett tunt skikt Heliobond pa den etsade emaljytan med hjélp av
en pensel eller ett sfariskt handinstrument.

- Ett optimalt tunt skikt kan uppnés genom forsiktig luftblastring.

- Heliobond behover inte ljushardas separat nér det anvéands tillsammans
med ljushérdande kompositcement. Nér Heliobond anvénds till direkta
fyliningar kravs ljushardning: Ljusharda i 10 s vid anvéandning av en
ljusintensitet pa 500 till 1100 mW/cm?2.

- Applicera kompositen.

- Ljusharda kompositen.

- Slutlig finishering av fyllningen.




2. Transparent forsegling av fissurer och gropar

- Etsa 6nskade emaljomraden (Se Emaljpreparering).

- Applicera Heliobond i fissurerna med lampligt instrument eller pensel.
Undvik att f& in luftblasor i det applicerade skiktet och vanta cirka 15 s s&
att materialet kan penetrera.

- Ljushardai 20 s vid en ljusintensitet pa 500 till 1100 mW/cm?.

- Efter ljushérdning torka bort det inhiberade ytlagret. Kontrollera ocklusion
och gor ev. justeringar.

3. Férbehandling av komp

- Rugga upp blanka komposltytor

- Anvénd vid behov Monobond® Plus (se bruksanvisningen for
Monobond Plus).

- Applicera Heliobond tunt (luftbléstra forsiktigt vid behov).

- Ljushardai 10 s vid en ljusintensitet pa 500 till 1100 mW/cm?.

Ljushardning

- Vid tunna skikt récker en belysningstid pa 10 s vid en ljusintensitet pa
500 till 1100 mW/cm?2,

- Tjockare skikt (t.ex. forseglingar) kréver en hardningstid pa 20 s vid en
ljusintensitet pa 500 och 1100 mW/cm?,

- Ljusledaren ska héllas mindre &n 5 mm ovanfor Heliobond-ytan och far
inte rora vid ohérdat material.

Sarskild anvandningsanvisning
Utsétt inte Heliobond for intensiv belysning under appliceringen eftersom
arbetstiden da mérkbart forkortas.

- Om Heliobond anvénds som tackande skikt (t.ex. férsegling), kvarstar
ett litet, ohardat, klibbigt ytskikt pa grund av syreinhibering. Vi
rekommenderar att det inhiberade skiktet torkas av med bomullsrullar
eller bomullspellets, eller i samband med poleringen.

Forvaring och lagring

- Forslut flaskan direkt efter anvandning. Exponering for ljus kan orsaka for
tidig polymerisering.

- Forvaringstemperatur: 2-28 °C.

- Anvénd inte Heliobond efter utgéngsdatum.

- Utgéngsdatum: Se datum pa flaska/férpackning.

Varning

Férhindra att hud/slemhinnor eller 6gon kommer i kontakt med Heliobond.
Heliobond i ohérdat tillstdnd kan utlosa en létt, reversibel irritation eller
leda till en allman sensibilisering mot metakrylater. Vanliga kommersiella
medicinska handskar skyddar inte mot sensibilisering mot metakrylater.

Férvaras utom réckhall for barn!
Endast for tandlakarbruk!

Materialet har utvecklats for anvandning inom den dentala marknaden. Materialet skall
bearbetas enligt bruksanvisningen. Ansvar tas inte for skada som p.g.a. brist i instruktions
eller foreskriven arbetsgéng. Anvandaren &r ansvaring for materialets limplighet samt for
anvindning inom andra omraden an de som rekommenderas i bruksanvisingen.

Beskrivelse:
Lyshzerdende, én-komponent resin til optimering af teknikker til ats af emalje
i kombination med alle lyshaerdende fyldningsmaterialer.

Indhold:

Heliobond indeholder:

Bis-GMA 60 vaegt%
Triethylenglycoldimethacrylat 40 vaegt%

Indikation:

- Bindingsformidler til adhzesive restaureringer.

- Transparent forsegling af fissurer og fyldninger.

- Som bindingsformidler ved reparation af plast-, krone- og broarbejder.

Kontraindikation:
Anvendelse af Heliobond er kontraindiceret ved konstaterede allergiske
reaktioner mod bestanddele i Heliobond.

Interaktioner:

For at opna en optimal binding til emaljen, skal den aetses med fosforsyre.
Kontaminering af den atsede og terrede emaljeoverflade med spyt eller blod
vil hemme denne virkning. Phenoliske substanser (fx

eugenol) inhiberer polymerisationen. Anvendelsen af bunddaeknings-
materialer, der indeholder disse stoffer, skal undgas.

Anvendelse:

Furbehandlmg af emalje:

Afhaengig af det pagzeldende tilfeelde skal emaljeoverflader, der skal
behandles, affases med et diamantbor eller rengares grundigt med

et slibemiddel (fx pimpstenspulver og vand). Der mé ikke anvendes

olie- eller fedtholdige polerepastaer. Eventuelt overskydende
bunddzekningsmateriale p4 emaljen skal fjernes pa denne méde. Derefter
skylles og tarres.

- Péfor Total Etch p& emaljefladerne, der skal behandles, og lad det virke i
15-30 sekunder. Derefter skylles grundigt med vand og de tsede flader
torblaeses (der mé kun anvendes vand- og oliefri luft).

- Serg for at arbejdsfeltet er tart. Helst skal der anvendes en kofferdam.

- Den atsede, torre emaljeoverflade ma ikke kontamineres inden
applikation af Heliobond (ved kontamination med spyt eller blod skal
syreztsning og terring gentages).

Dosering:

- Dosering er afhaengig af anvendelsen. Nar Heliobond anvendes som
bindingsformidler, pafores et meget tyndt lag. Om nedvendigt anvendes
trykluft til at opnd et optimalt tyndt lag.

- Nar det anvendes som en transparent fissurforsegler, skal Heliobond
pafores i et tykkere lag.



Anvendelse:

1. Som bindi midler til den

- Ats de onskede emaljeflader (se under Forbehandling af emalje).
Om ngdvendigt daekkes eksponerede dentinflader med Syntac®
dentinadhaesiv (se brugsanvisning til Syntac) eller et passende
basismateriale.

- Anvend et tyndt lagt Heliobond pa den aetsede emaljeoverflade med en
pensel eller et sfaerisk instrument.

- Der kan opnés et optimalt tyndt lag ved at puste med trykluft.

- Huvis Heliobond anvendes i kombination med lyshaerdende plastcementer,
kraever det ikke separat polymerisering.
Ved direkte restaureringer er separat polymerisering af Heliobond
pakraevet: Polymerisér i 10 sek. med en lysintensitet pa 500 til
1100 mW/cm?,

- Applikation af komposit.

- Heerdning af komposit.

- Finisering af fyldning.

2. Transparente fissurforseglinger

- De onskede emaljeflader ztses (se under forbehandling af emalje),
eventuelle blottede dentinomrader forbehandles med Syntac dentin-
adhaesiv (se brugsanvisning for Syntac).

- Pafer Heliobond i fissurerne vha. et egnet instrument eller en pensel.
Undgé luftiommer og vent i ca. 15 sek., s& materialet fér lov til at
penetrere.

- Polymerisér med lys i 20 sek. med en lysintensitet p& 500 til 1100 mW/cm?2,

- Efter haerdning terres det inhiberede lag af. Okklusion kontrolleres og
eventuelt overskud slibes vaek.

3. Forberedelse af plastreparationer

- Glatte plastoverflader gores ru.

- Om nedvendigt anvendes anvendes Monobond® Plus (se brugs-
anvisningen til Monobond Plus).

- Pafor et tyndt lag Heliobond (anvend trykluft, om ngdvendigt).

- Polymerisér med lys i 10 sek. med en lysintensitet p& 500 til 1100 mW/cm2,

Polymerisering:

- En polymeriseringstid p& 10 sek. med en lysintensitet pa 500-1100 mW/cm?
er tilstraekkeligt til tynde lag.

- Tykkere lag (fx forseglinger) kraever 20 sek. haerdningstid med en
lysintensitet pa 500 til 1100 mW/cm?,

- Lyslederen skal holdes mindre end 5 mm over Heliobond-overfladen og
mé ikke berere det upolymeriserede materiale.

Seerlige anvisninger:

- Heliobond mé ikke eksponeres over for intenst lys under appliceringen, da
dette vil forkorte den mulige arbejdstid vaesentligt.

- Huvis Heliobond anvendes som overfladelag (fx forsegling), dannes et tyndt
"lag" upolymeriseret, klaebrigt lag pa overfladen efter polymerisering pga.
ilthaemning. Det anbefales at fierne dette lag med vatruller, pellets eller
ved polering.

Opbevaring:

- Flasken lukkes straks efter brug. Lystilfersel resulterer i utidig
polymerisation.

- Opbevaringstemperatur: 2-28 °C.

- Heliobond ber ikke anvendes efter udlob af holdbarhedsdatoen.

- Holdbarhed: Se holdbarhedsdato pa flasken/emballagen.

Advarsel:

Undgg, at Heliobond kommer i kontakt med hud/slimhinder og gjne.
Upolymeriseret Heliobond kan forarsage let, reversibel irritation eller fore

til en generel sensibilisering mod methacrylater. Kommercielle, medicinske
handsker yder ikke beskyttelse mod methacrylaters sensibiliserende virkning.

Opbevares utilgangeligt for barn!
Kun til dentalt brug!

Produktet er udviklet til dentalt brug og mé kun benyttes som beskrevet i brugsanvisningen.
Producenten pétager sig intet ansvar for skader, der skyldes manglende overholdelse af denne
brugsanvisning eller brug til andre formal end de nevnte. Derudover er brugeren af produktet
forpligtet til pa eget ansvar at sikre sig, at produktet er egnet til en given anvendelse, navnlig
hvis ikke er anfort i isnil

Kuvaus

Valokovetteinen, yksikomponenttinen sidosmateriaali optimoimaan
sitoutuminen kiilteeseen. Se on tarkoitettu kaytettavaksi kiille-etsauksen
yhteydessa kaikkien valokovetteisten taytemateriaalien kanssa.

Koostumus

Bis-GMA 60 paino%
Trietyleeniglykoldimetakrylaatti 40 paino%

Indikaatiot

- Sidosaineeksi adhesiivisiin taytteisiin

- Fissuuroiden ja téytteiden lapinakyvaksi pinnoitusmateriaaliksi

- Sidoskerrokseksi yhdistelmamuovirestauraatioiden, kruunujen ja siltojen
korjauksiin

Kontraindikaatio
Heliobondia ei tule kayttaa mikéli potilaan tiedetédén olevan allerginen jollekin
Heliobondin ainesosalle.

Yhteisvaikutukset

Jotta saavutetaan optimaalinen sidostuminen kiilteeseen, kiille on ensin
etsattava. Mikali etsattu ja kuivattu kiilteen pinta kontaminoituu syljestd tai
verestd, tdima heikentaa sidosta. Fenoliset materiaalit (esim. eugenoli) estévat
polymeroitumista. Naitd aineita sisaltavien pohjamateriaalien kayttod on
valtettava.




Kaytto

Kiilteen preparointi

- Tapauksesta riippuen kiillereunat on kasiteltava joko timantilla
tai puhdistettava huolellisesti hankaavalla materiaalilla (esim.
hohkakivijauheella ja vedelld). Télld tavalla on poistettava mahdolliset
pohjamateriaalijaamét kiillepinnalta. Huuhtele ja kuivaa. Ald kayta dljya tai
rasvaa siséltavid tahnoja.

- Levitd Total Etch késiteltaville kiillepinnoille ja anna vaikuttaa 15-30
sekuntia. Huuhtele sen jalkeen huolellisesti vesisuihkeella ja puustaa
etsatut pinnat huolellisesti kuiviksi (kdytd ainoastaan kuivaa ja 6ljytonta
ilmaa).

- Alue, jolle Heliobondin applikointi tehdéan, on pidettava kuivana.
Suosittelemme kofferdamin kayttoa.

- Etsattu ja kuivattu kiillepinta ei saa kontaminoitua ennen Heliobondin
applikointia (mikali pinta kontaminoituu syljesta tai verestd etsaus,
vesihuuhtelu ja kuivaus on uusittava).

Annostelu

- Annostelu riippuu indikaatiosta. Mikéli materiaalia kaytetaan
sidostamiseen, Heliobondia on levitettava erittain ohut kerros. Kayta
ilmavirtaa saavuttaaksesi optimaalisen ohut kerros.

- Mikali materiaalia kdytetaan lapinakyvané fissuurapinnoitteena,
Heliobond on annosteltava paksumpana kerroksena.

Annostelumenetelmat

1. Sid na

- Etsaa kiillepinnat (katso kohta Kiilteen preparointi). Késittele mahdollisesti
paljastuneet dentiinipinnat Syntac®-sidosaineella (katso Syntacin
kayttoohjeita) tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla pohjustusaineella.

- Levitd etsatulle kiillepinnalle ohut kerros Heliobondia harjalla tai
pallomaisella instrumentilla.

- Kaytd ilmapuustia saadaksesi optimaalisen ohuen sidosainekerroksen.

- Heliobond ei vaadi erillista kovettamista, jos sitd kdytetaan yhdessa
muiden valokovetettavien kiinnityskomposiittien kanssa. Suorissa
restauraatioissa Heliobond on kovetettava erikseen: valokovetusaika on
10 sekuntia valonvoimakkuuden ollessa 500-1100 mW/cm?.

- Annostele yhdistelmé@muovi.

- Valokoveta yhdistelmdmuovi.

- Viimeistele tayte.

2. Lépinakyvana iden ja kolojen

- Etsaa halutut kiillepinnat (katso kiilteen preparointi).

- Levitd Heliobond fissuuroihin soveltuvalla instrumentilla tai siveltimell.
Esta kuplien muodostuminen. Odota noin 15 sekuntia, jotta aine paasee
tunkeutumaan sisaan.

- Valokoveta 20 sekuntia 500-1100 mW/cmZn valonvoimakkuudella.

3. Yhdi a i ioiden korjaus
- Karhenna sileat muovipinnat.
- Tarvittaessa kayta Monobond® Plus (katso Monobond Plus -kayttGohjeet).
- Vie ohut kerros Heliobondia (kéyta tarvittaessa iimapuustausta).
- Valotusaika on 10 sekuntia valonvoimakkuuden ollessa

500-1100 mW/cm?,

Polymerointi

- Kun kerrokset ovat ohuita, riittad 10 sekunnin pituinen valotusaika
500-1100 mW/cm? valonvoimakkuudella.

- Kunkerrokset ovat paksuja (esim. pinnoitukset), tulisi valotuksen kestéa
20 sekuntia 500-1100 mW/cm? valonvoimakkuudella.

- Valokovettajan kérki on pidettava korkeintaan 5 mm:n etaisyydelld
Heliobond-pinnasta eika se saa koskettaa polymeroimatonta materiaalia.

Huomaa
- Ald altista Heliobondia voimakkaalle valolle applikoinnin aikana, silla taima

lle j&& happi-inhibition johdosta ohut, polymerisoitumaton, tahmea
pintakerros. Inhibitiokerros on poistettava vanurullilla, vanupalloilla tai
kiillottamalla.

Sailytys

- Sulje pullo vélittémasti kayton jélkeen. Valon vaikutuksesta materiaali
saattaa esipolymeroitua.

- Sailyta: 2-28 °C.

- Al3 kayta Heliobondia viimeisen kdyttderépi
kayttoerapaiva: Katso pakk /pullon erép:

n jélkeen. Viimeinen

Varoitus

Valtd Heliobondin joutumista iholle/limakalvolle tai silmiin. Kovettumaton
Heliobond saattaa aiheuttaa lievaa, reversiibelié drsytysté sekd johtaa yleiseen
herkistymiseen metakrylaateille. Yleisesti myytévat, terveydenhuollossa
kaytettavat kasineet eivt suojaa herkistymiselta metakrylaateille.

Pidd materiaali lasten ulottumattomissa!

Vaint ladketieteelli y

Témé tuote on tarkoitettu ainoastaan hammaslaaketieteelliseen kay . Tuotetta tulee
kasitell tarkasti kayttoohjeita noudattaen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat siitd,
etté kdyttoohjeita tai ohjeiden mukaista soveltamisalaa ei noudateta. Tuotteen soveltuvuuden
testaaminen muuhun kuin ohjeissa mainittuun tarkoitukseen on kéyttéjan vastuulla. Kuvaukset
jatiedot eivat takaa ominaisuuksia eivétka ole sitovia.

Beskrivelse
Lysherdende enkomponentbonding til optimalisering av
i kombinasjon med alle lysherdende fyllingsmaterialer.

Sammensetning
Heliobond inneholder:
Bis-GMA 60 vekt-%



Trietylenglykoldimetakrylat 40 vekt-%

Indikasjon

- Som bonding til adhesive restaureringer

- Transparent forsegling av fissurer og fyllinger

— Bondinglag ved reparasjon av plast-, krone- eller broarbeid

Kontraindikasjon
Heliobond skal ikke brukes ved kjent allergi mot noen av ingrediensene.

Interaksjoner

For & oppna optimal bonding til emaljen, ma syreetseteknikk for emalje
brukes. Hvis den etsede eller tarkede emaljeoverflaten kontamineres med
spytt eller blod, vil det oppheve denne effekten. Fenolholdige substanser
(f.eks. eugenol) hemmer polymerisering. Bruken av underforingsmaterialer
som inneholder disse substansene, ma derfor unngas.

Anvendelse

Klargjering av emalje

- Avhengig av tilfellet skal emaljeoverflatene som skal behandles, skras
litt med en diamant eller rengjeres noye med et slipemiddel, f.eks.
pimpsteinpulver og vann. (Ikke bruk olje- og fettholdig abrasivpasta.)
Mulige overskudd fra underféringsmaterialene pa emaljen skal da fjernes.
Deretter skyller og terker du.

- Péfor Total Etch p& emaljeoverflatene som skal behandles, og la det virke i
15-30 sekunder. Etterpa mé du spyle grundig med vannspray og terke de
etsede overflatene med luftspray (bruk bare vann- og oljefri luft).

- Serg for at applikasjonsomradet holdes tert. Det anbefales & bruke
kofferdam.

- Den etsede og terkede emaljeoverflaten ma ikke kontamineres for
pafering av Heliobond (hvis overflaten kommer i kontakt med spytt eller
blod, mé etse- og tarkeprosedyrene gjentas).

Dosering

- Doseringen avhenger av bruksomréadet.
Heliobond skal p&feres i et svaert tynt lag nar det brukes som bonding.
Bruk eventuelt luftspray for 8 oppné et optimalt tynt lag.

- Nar det brukes som en transparent fissurforsegling, mé Heliobond paferes
itykkere lag.

Bruksmate

1. Som bonding til adhesive restaureringer

- Etsde onskede emaljeoverflatene (se klargjering av emaljen).
Frittliggende dentinoverflater skal om nedvendig forbehandles med
Syntac® Adhesive (se bruksanvisningen for Syntac) eller et egnet
basismateriale.

- Péfor et tynt lag med Heliobond pa den etsede emaljeoverflaten med en
pensel eller et kuleinstrument.

- Ved blase utover med luftspray kan det oppnas et optimalt tynt lag.

- Huvis Heliobond brukes sammen med lysherdende kompositter,
skal det ikke herdes separat. Ved direkte fylling av restaureringer er
separat polymerisering av Heliobond pakrevd. Lysherd i 10 sek med en
lysintensitet pa 500-1100 mW/cm?

- Pafering av komposittet.

- Polymerisering av komposittet.

- Bearbeiding av fyllingen.

2. Transparent forsegling av fissurer og smé groper

- Etsde enskede emaljeoverflatene (se klargjoring av emaljen).

- Pafor Heliobond i fissurene med egnede instrumenter eller pensler og
ventica. 15 sek slik at materialet kan trenge inn.

—  Polymeriser med lys i 20 sek med en lysintensitet pa
500-1100 mW/cm?.

- Fjern reaksjonssjiktet etter herdig. Kontroller okklusjon, og slip bort
eventuelt overfladig materiale.

3. Klargjering av plastreparasjoner

- Gjor de glatte plastoverflatene ru.

- Pafer Monobond® Plus om nedvendig (se bruksanvisningen for
Monobond Plus).

- Pafor et tynt lag med Heliobond (blés det eventuelt utover med luftspray).

- Polymeriser med lys i 10 sek med en lysintensitet pa 500-1100 mW/cm?

Polymerisering

- En polymeriseringstid pa 10 sek er tilstrekkelig for tynne lag ved bruk av
en lysintensitet pa 500-1100 mW/cm?,

- Tykkere lag (f.eks. forseglinger) trenger 20 sek herdetid ved bruk av en
lysintensitet pd 500-1100 mW/cm?.

- Avstanden mellom lyslederen og Heliobond-overflaten skal veere sa
liten som mulig (mindre enn 5 mm), men uten a bergre den uherdede
overflaten.

Spesielle merknader

- Ikke eksponer Heliobond for intenst lys under pafering, ettersom dette vil
forkorte bearbeidingstiden betraktelig.

—  Huvis Heliobond brukes som et dekklag (f.eks. forsegling), vil det forbli
et tynt lag med upolymerisert, klebrig materiale pa overflaten etter
polymerisering pa grunn av oksygenhemmingen. Det anbefales a fierne
reaksjonssjiktet med bomullsruller, pellets eller med polering.

Oppbevaring

- Lukk flasken umiddelbart etter bruk. Eksponering for lys kan fere til for
tidlig polymerisering.

- Lagertemperatur: 2-28 °C.

- Heliobond skal ikke brukes etter at holdbarhetsdatoen er utlgpt.

- Holdbarhetsdato: Se merknad pé flaske/emballasje.

Advarsel

Unnga at Heliobond kommer i kontakt med hud/slimhinner eller gyne.
Upolymerisert Heliobond kan forérsake lett, reversibel irritasjon eller fore til
generell overfalsomhet mot metakrylater. Vanlige medisinske hansker gir
ingen beskyttelse mot den allergifremkallende effekten av metakrylater.

Oppbevares utilgjengelig for barn!
Bare til odontologisk bruk!



Produktet er utviklet til bruk pa det odontologiske omradet og ma brukes i henhold til
bruksanvisningen. Produsenten patar seg intet ansvar for skader som oppstar pa grunn av
annen bruk eller ufagmessig bearbeiding. | tillegg er brukeren forpliktet til p4 forhand og pa
eget ansvar & undersoke om produktet egner seg og kan brukes til de tiltenkte formal dersom
disse formalene ikke er oppfort i bruksanvisningen.

Nederlands

Omschrijving
Lichtuithardend ééncomponenthechtmiddel voor een optimale glazuurets-
techniek bij het gebruik van alle lichtuithardende restauratiematerialen.

Samenstelling

Heliobond bevat:

bis-GMA 60 gewichtsprocent
triethyleenglycoldimethacrylaat 40 gewichtsprocent

Indicaties

- hechtmiddel voor adhesieve restauraties.

- voor het transparant sealen van fissuren en vullingen.

- als hechtlaag bij de reparatie van kunststof-kronen en -bruggen.

Contra-indicaties
Bij patiénten van wie bekend is dat ze allergisch zijn voor bepaalde
bestanddelen van Heliobond moet van toepassing worden afgezien.

Wisselwerkingen

Voor een uitstekende hechting aan het glazuur moet de zuuretstechniek
worden toegepast. Contaminatie van geétst en gedroogd glazuur met
speeksel of bloed remt deze werking. Fenolachtige stoffen (bijv. eugenol)
remmen de polymerisatie. Vermijd daarom het gebruik van materialen met
dergelijke stoffen voor het aanbrengen van onderlagen.

Toepassing

Voorbehandelmg van het glazuur
Behandel afhankelijk van de situatie de glazuuroppervlakken door
ze met een diamant schuin te slijpen of door ze met een slijpmiddel
(bijv. puimsteenpoeder en water) zorgvuldig te reinigen. Gebruik
geen slijppasta die olie of vet bevat. Eventuele resten van het
onderlaagmateriaal die op het glazuur zijn achtergebleven, dienen op
deze manier te worden verwijderd. Daarna spoelen en drogen.

- Breng Total Etch op de te behandelen glazuuroppervlakken aan en laat
het 15 & 30 seconden inwerken. Spoel het gebied vervolgens goed schoon
met waterspray en droog de geétste oppervlakken zorgvuldig met behulp
van een luchtstroom (gebruik alleen droge, olievrije lucht).

- Het applicatiegebied moet droog worden gehouden. Wij raden aan om
een cofferdam te gebruiken.

- Het geétste en droge glazuuroppervlak mag voor de applicatie van
Heliobond niet gecontamineerd raken. Bij contact met speeksel of bloed
moet opnieuw worden geétst en gedroogd.

Dosering

- De dosering is afhankelijk van de toepassing van Heliobond. Wanneer het
als hechtmiddel wordt gebruikt, moet worden gestreefd naar een zo dun
mogelijke laag Heliobond. Eventueel kan met behulp van een luchtblazer
een optimaal dunne laag worden bereikt.

— Voor het transparant sealen van fissuren is echter een dikkere laag
Heliobond nodig.

De verschillende tuepassmgen

1. Als hechtmit ding agent) ten
restauraties

- Ets de gewenste glazuuroppervlakken (zie voorbereiding glazuur),
behandel eventuele blootliggende dentine-oppervlakken voor met
Syntac® Adhesive (zie product-informatie Syntac) of een geschikt
basismateriaal.

- Breng Heliobond met een penseel of een bolknopinstrument in een
dunne laag op het geétste glazuuroppervlak aan.

- Met behulp van een luchtblazer kan een optimaal dunne laag worden
bereikt.

- Heliobond hoeft in combinatie met lichtuithardende composieten niet
apart te worden uitgehard. Bij directe restauraties moet Heliobond
apart worden uitgehard: lichtuitharding gedurende 10 sec. met een
lichtintensiteit van 500 & 1100 mW/cm?

- Appliceren van het composiet.

- Uitharden van het composiet.

- Afwerken van de vulling.

beh m

van

2. Als transparante sealant voor fissuren en putjes

- Ets de te behandelen glazuuroppervlakken (zie Voorbehandeling van het
glazuur).

- Breng Heliobond met een geschikt penseel of instrument in de fissuren
aan. Voorkom insluiting van luchtbellen en wacht ongeveer 15 sec. om
het materiaal door te laten dringen.

- Polymeriseer het materiaal met licht gedurende 20 sec., met een
lichtintensiteit van 500 & 1100 mW/cm?

- Dep na het uitharden het inhibitielaagje op. Controleer de occlusie en slijp
het teveel aan materiaal in.

3. Voorbereiding van ies aan k

- Ruwgladde oppervlakken van kunststof op.

- Gebruik waar nodig Monobond® Plus (zie productinformatie Monobond
Plus).

- Breng Heliobond dun aan (gebruik eventueel een luchtblazer).

- Polymeriseer het materiaal met licht gedurende 10 sec, met een
lichtintensiteit van 500 a 1100 mW/cm?.

Uitharding

- Een polymerisatieduur van 10 sec. is voldoende voor dunne lagen, bij een
lichtintensiteit van 500 & 1100 mW/cm2,

- Voor dikkere lagen (bijv. sealings) moet een uithardings-tijd van 20 sec.
worden toegepast, bij een lichtintensi-teit van 500 & 1100 mW/cm?.

- Houd de lichtgeleider op minder dan 5 mm van het Heliobond-oppervlak,
zonder het onuitgeharde materiaal ermee te raken.



Speciale opmerkingen

- Stel Heliobond tijdens het appliceren niet bloot aan intensief licht. Dit
verkort de verwerkingstijd aanzienlijk.

- Als Heliobond wordt gebruikt als afdeklaag (bijv. verzegeling), blijft er
door zuurstofinhibitie een dunne, plakkerige, niet gepolymeriseerde
oppervlaktelaag achter. Wij raden aan om deze inhibitielaag met behulp
van wattenrollen of wattenpellets weg te vegen of door polijsten te
verwijderen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij opslag en transport

- Sluit het flesje onmiddellijk na gebruik. In contact met licht kan Heliobond
voortijdig polymeriseren.

- Temperatuur bij opslag: 2-28°C.

- Heliobond niet gebruiken na afloop van de vervaldatum.

- Houdbaarheid: zie vervaldatum op het flesje of de verpakking.

Waarschuwing

Vermijd aanraking van Heliobond met de huid, de sljmvliezen en de ogen.
Heliobond kan in nietuitgeharde toestand een lichte, reversibele irritatie
veroorzaken en tot een algemene overgevoeligheid voor methacrylaten
leiden. In de handel verkrijgbare medische handschoenen geven geen
bescherming tegen overgevoeligheid voor methacrylaten.

Buiten bereik van kinderen bewaren!
Alleen voor tandheelkundig gebruik!

Dit product werd ontwikkeld voor tandheelkundig gebruik en moet volgens de gebruiks-
aanwijzing worden toegepast. Indien er schade optreedt door toepassing voor andere
doeleinden of door verkeerd gebruik, kan de fabrikant daarvoor niet aansprakelijk worden
gesteld. De gebruiker is bovendien verplicht om vé6r gebruik na te gaan of het product voor
de beoogde toepassing geschikt is, vooral als deze toepassing niet in de gebruiksaanwijzing
vermeld staat.

Nepiypagn

DwrotoAupepI{OUEVOS, HoVOoUOTATOG GUYKOAANTIKGG TTapdyovTag yia TV
TeAeloTroinan Tng TeXVIKAg adpotroinong Tng adauavtivng o€ cuvduaapd
He 6Aa Ta QuwToTTOAUpEPI{OPEVT UNIKG QTTOKOTAOTACEWY.

Z0vBeon

1yp. Heliobond mepiéxet:

Bis-GMA 60% katd Bdpog
Triethylene glycol dimethacrylate 40% xartd Bdpog
Evéei€eig

—  ZUYKOMNTIKGG TIapAyovTag yIo TTOKATACTACEIG JE CUYKOAANON

- Ala@avég EPPPOKTIKG OTTWV KAl OXICHWY

- Zrpwya deopol kard Ty emdIopOwon epyaciwv Pe pnrivn,
OTEQAVWV KOl YEQUPWV

Avtevbeifeig
To Heliobond ev TpéTel va XpnoipoTrolgital av o acBevrg ival
aAAEPYIKOG OE OTIOIOBATIOTE ATTO Ta GUOTATIKG TOU.

ANnAembpdaoeig

TMo 1davikd deopd pe TN adapavivn, TPETTE va ePaPUOOTEN N TEXVIKA
adpotroinong g adapavtivng. Tuxdv udAuvon g ateyviig
adpotroinuévng €Tmavelag G adapavTivng pe oaAio 1 aipa 6a
avayaitiogl auTd 1o amotéAeopa. Ouaieg Je QaIVOAN (TT.x. EuyeVOAn)
avayaitifouv Tov TToAupEPIod. H Xprion oudéTepwy OTPWHETWY TToU
TIEPIEXOUV QUTEG TIG OUTTEG TIPETTEN VO amTOdheUyETOI.

Egappoyi

Mapaokevn ¢ adapavtivng

- Avaloya pe To TTePIOTATIKG, AOOTOHOUNE TIG ETIGAVEIEG TNG
adapavTivng pe diapdv, f Tig kaBapifoupe TTPOCEKTIKA (TT.X. HE
eAadpOTTETpa Kal VEPO). Aev XpnaipoToloUpe eAaIwdEIg TTAoTeG. ‘ETo1
adaipoUpe mMOavES TTEPITOEIEG TOU OUBETEPOU OTPWHATOG AT TV
adapavTivn. 'YoTepa SETTAEVOUE KOl OTEYVWVOULE.

— Edappdoupe Total Etch aTig emdaveieg Tng adapavtivng Tpog
emegepyaoia ka To agrivoupe va Spdoel yia 15-30 SeutepoAeTTa.
“Yotepa, EETTAEVOULE TTPOTEKTIKG E KATAIOVITPG VEPOU Kal
OTEYVWVOUNE TIG a8POTIOINUEVEG ETIPAVEIEG PE PEUMA QEPQ
(xpnoipotroloUpe Povo aépa Trou Sev TIEPIEXEI VEPD Kal EAILIDEIG
0ousigg).

— Mpémel va dlaopahioTei éva oteyvo Tedio epyaciag. 1davika, Tpémel
va TOTTOBETNBEN EAAOTIKOG ATTOHOVWTAPAG.

— H adpomoinpévn kai ateyvi em@dveia Tng adapavtivng dev TPETEl va
poAuvBei TpIv TV e@appoyr Tou Heliobond (av n emaveia épBel oe
emagn pe adhio 1 aipa n Siadikaaia TG adpotroinong TPETTEl va
emavaAn@6ei).

Aocoloyia

— H doooloyia egaptdral amé v Eveign. Otav xpnoipoTroleital wg
OUYKOMNTIKG TTapayovTag, TTPETEl va epapudooupE TTOAU AeTITO
oTpwpa Heliobond. Av ival atrapaitnTo, XpnaipoTroloUpe pelpa aépa
£101 WOTE VA EXOUPE £va 1IBAVIKO AETITO OTPWHA.

— Orav xpnolpoToleital wg eUPPAKTIKG 0TIV Kal oXIoHWY, To Heliobond
TIPETTEl VO EQaPHOZETAl XPNOIHOTIOIVTOG TTIaXUTEPO OTPWHA.

MéBodo¢ epappoyrg

1. X A o¢ mapdy TaoEWV

- AdpotroloUpe TIg emBUpNTES ETTIPAVEIES TNG adapavTivng (JeiTe
"Mapaokeur} NG adapavtivng”). Eav ivar amapaitnto, kaAUTITOUpE TI
€eKTEBEINEVEG EMPAVEIEG TNG 0dOVTIVNG PE TUYKOAANTIKG Syntac® (BA.
TIg 0dnyieg xpriong Tou Syntac) r éva katdAAnAo oudETEPO OTPWUA.

- Edappoloupe Aetrté otpwpa Heliobond ameuBeiag otnv
adpotroinpévn EMPAVEIR XPNOIUOTIOIVTAG TIVEAGK! 1) OdaIPIKG
epyaheio.

— 'Eva 15aviké, AETITO OTpWHA UTTOPET VO ETITEUXBET XPNOIHOTIOIVTAG
pelpa agpa.

— Edv xpnoipomoin®ei oe ouvduaopd pe pwrotoAupepI{OUEVES
PNTIVWSEIS Kovieg, To Heliobond dev amaiTei §exwpIOTO TTOAUNEPITHO.
la Gueoeg ammoKaTaoTACEIG, aTTaITETal EEXWPIOTAS TIOAUNEPIOUAS TOU
Heliobond: ®wromoAupepifoupe yia 10 SeutepoAeTta



XpnoigotoivTag éviaon ¢wrog 500 £wg 1100 mW/cm?,
- Egapyoyn mg ooveemg prrivng
- OwromoAupepiopds TG oUVOETNG pNTIVNG
- Alapépewaon TG aTmokaTdoTacng

2. Ala@avég EPPPAKTIKO OTWV Kal GOV

—  ABpoTToIoUpE TIG ETIPAVEIEG TNG adapavTivng (SeiTe TNV TTapaokeun
™G adapavtivng).

- Edapudloupe Heliobond péoa oTig oXIOPEG XPNOIMOTIOIOVTAG £Var
katdAAnAo epyaleio 1 mvehdki. ATodedyoupe Tov eykAwBIoud aépa
Kl TIEPIUEVOUNE Yia TrEP. 15 SEUTEPOAETITA yIal VO EITXWPAOEI TO
UAIKO.

- ®wrotoAupepiloupe yia 20 SeuTEPONETTTA XPNOIHOTIOIIVTAG £VTACH
dwrog 500 £wg 1100 mW/cm?,

- Metéd Tov ToAupEPIoNS, apaipoUpE TO ATTOAUPEPITTO OTPWHA.
EAéyxoupe tn olykAeion kai TPOXIOUE TIG TTEPIOOEIEG.

3.n 1 Y1a epyacia emS16pBwang pe pntivn

—  AypieUoupe TIG Agig emPAvEIEG adapavTivng.
Av gival amapaitTo, epappdloupe Monobond® Plus (Seite Tig 0dnyieg
xpnong Tou Monobond Plus).

-  Egappdloupe Aetrté atpwpa Heliobond (xpnoipotoiolpe pedpa
aépa, av eival amapaitnTo).

- OwromoAupepioupe yia 10 SeuTepOAETITA XPNOILOTIOIVTAG EVTACT
dwtdg 500 £wg 1100 mW/cm?2.

DWTOMOAUEPIOUOC

— 10 SeutepOAETITa GWTOTIOAUPEPIOUOU Eival APKETE YIo AETTTG
OTPWHATA XPNOILOTIOIVTAS €vaan ¢wTdg 500 éwg 1100 mW/em?,

- TMaxutepa oTpWHATA (T1.X. ELPPAGEIS) amairolv 20 SeuTepOAeTTa
OWTOTIOAUPEPIOHOU XPNCILOTIOND VTAG £viaon gwTdg 500 Ewg
1100 mW/cm2,

— To dkpo Tpémel va Bpioketal og Aiyotepo amo 5 XINoaTd amo Tnv
emdveia Tou Heliobond kai dev TTPETTEN va aKOUTIE O€ ATTOAUPEPITTO
UNIKG.

Inpeiwon

- Mnv exBéTete To Heliobond oe éviovo dwg katd TV epappoyr, Kabuwg
auTé Ba pelwael onuavTikd 1o xpdvo epyaaiag.

—  Av 10 Heliobond xpnoipotoinBei wg KAAUTITIKO OTpWHA (TT.X.
€UPPAKTIKG UNIKG), Eva AeTIT OTpwa ammoAupépiaTou, KOMwSoUg
UAIKOU TTOIpapEVEl OTNV ETTIQAVEI PETA TOV TIOAUMEPIOO EGaITIOG TG
avaxamaTikig apouaiag o§uyovou. Mpoteivoupe Ty adaipeon
auToU TOU OTPWHATOG e TOAUTTIA BapBakog, odaipidia iy Pe oTIABwO.

AnoBrikeuon

- Kheivoupe T @iAn apéowg petd T xprion. ‘ExBean aTo ewg pTTopei
va 0dnynoel o€ TIPOWPO TTOAUPEPIOHO.

—  AmoBrikeuon: 2-28 °C.

- Hypepopnvia Afgng: Asite Tn onueiwon ot PidAn/ouckeuaaia

Mpoeidomnoinon

AmodUyete TV emadr Tou Heliobond pe To dépua/BAevvoyovo 1 Ta pdTia.
To amoAupépiato Heliobond ptropei va mpokaAéoer eAagpu, avaoTpéyipo
€peBIoNO 1 va 0dNyNoEl O YEVIKN euaioBnToToinan oTa peBakpuAika. Ta
1aTPIKG YavTIO TOU EPTTOPIoU BV TIAPEXOUV TTPOCTACIa aTTd TV
euaioBnoia oTa pEBAKPUAIKA.

Kpartdte 1o uhikd pakpid amé ta nadid!
Ta oSovtiatpiki Xprion pévo!

To uhik6 a aya PN xprion. Ot ieq mpénelva
o éxat HVTac auoTnpd I 0dnyiec xproewc. AarmeiC yia
BAABeC mou pmopei va mpokAnBolv amé pn opbry akohoubia Twv 0dnyiwv iy amd xprion o€ pn
TG SuEvn meploxA, eival anapd 0 yprioTng eivat umEBUVOG yia Sokipacieq
MNAG Tou UAIKOU OE ) (GN\\n EQapHOYR EKTOE QUTQV TTOU avaypagovTat

Gaga oTic oBnyies xprioew, Mepiypagés ka oToiyeia Sev amotehoby eyydnon Twv IBIOTATGY
Kat Sev eival SeopEUTIKA.

ke

Tanimi
Mine asindirma teknigini tiim isikla sertlesen restoratif materyallerle optimal
bir sekilde birlestiren, isikla sertlesen, tek bilesenli bonding rezini.

Bilesimi

Heliobond'un igerigi:

Bis-GMA agirl. %60.
Trietilenglikol dimetakrilat agirl. %40.

Endikasyonlari

- Adeziv restorasyonlar icin bonding ajant.

- Fisstirler ve restorasyonlar icin transparan érticii.

- Rezin, kuron veya képrii islerinin restorasyonu icin bonding tabakasi.

Kontrendikasyonlar
Hastanin, Heliobond'un bilesenlerinden herhangi birine karsi bilinen alerjisi
olmasi durumunda dirtin kullanilmamalidir.

Etkilesimler

Mineye miikemmel bir baglanma elde etmek igin mine asindirma teknigi
uygulanmalidir. Asindirilmis ve kurutulmus mine ylzeyinin tiikiiriikle
veya kanla kirlenmesi bu etkiyi zayiflatacaktir. Fenolik maddeler (6rn.
6jenol) polimerizasyonu baskilar. Bu maddeleri iceren kaide materyallerini
kullanmaktan kaginilmalidir.

Uygulama

Minenin hazirlanmasi

- Vakaya gore, tedavi edilecek mine yiizeyleri bir elmas kullanarak
egimlendirin ya da bir asindiriciyla (6rn. ponza tozu ve suyla) dikkatlice
temizleyin. Yagli veya gresli herhangi bir pat kullanmayin. Minenin
tizerindeki kaide materyali artiklan bu yolla uzaklastinlmalidir. Ardindan
durulayin ve kurutun.

- Tedavi edilecek mine ylzeylerine Total Etch uygulayin ve 15-30 saniye
etki etmesini bekleyin. Ardindan dikkatlice su spreyiyle yikayin ve
agindinlmis ylizeyleri itinali bir sekilde hava spreyiyle kurutun (yalnizca



kuru ve yag icermeyen hava kullanin).

- Uygulama alaninin kuru tutulmasi gerekmektedir. Bir rubber dam
kullanilmasini 6neririz.

- Asindinlmis ve kurutulmus mine yiizeyinin Heliobond uygulamasi
oncesinde kirlenmemesi gerekmektedir (eger yiizey tiikiirik veya kan ile
temas ederse, asindirma ve kurutma islemlerinin tekrarlanmasi gerekir).

Dozaj

- Dozaj endikasyona baglidir.
Heliobond, bir bonding ajani olarak kullanildiginda, ¢ok ince bir tabaka
uygulanmalidir. Gerekirse, optimum incelikte bir tabaka elde etmek icin
hava akimi kullanin.

- Heliobond'un transparan fissiir 6rtticii olarak kullanildigi durumlarda ise,
daha kalin bir tabaka olarak uygulanmasi gerekmektedir.

Uygulama sekli
Adezif restorasyonlar icin bonding ajam

- Arzu edilen mine yiizeylerini agindirin (bkz. mine hazirhd), olasilikla agiga
cikan dentin yiizeylerini Syntac® Adhesive (bkz. Syntac Kullanma Talimati)
veya uygun bir kaide materyaliyle értiin.

- Birfirca veya kiiresel alet kullanarak asindirilmis mine yiizeyine ince bir
Heliobond tabakasi uygulayin.

- Optimal, ince bir tabaka hava akimi kullanilarak elde edilebilir.

- Egerisikla sertlesen yapistirma kompozitleriyle birlikte kullaniliyorsa,
Heliobond'un ayrica polimerize edilmesine gerek yoktur. Direkt
restorasyonlar i¢in Heliobond'un ayri polimerize edilmesi gerekir: 500
ila 1100 mW/cm? 51k siddetinde bir cihaz kullanarak 10 saniye isikla
sertlestirin.

- Kompozitin uygulanmasi.

- Kompozitin polimerize edilmesi.

- Restorasyonun bitirilmesi.

2. Fisstrler ve gukurlar icin transparan ortiicli

- Arzu edilen mine yiizeylerini asindirin (bkz. mine hazirlign).

- Heliobond'u uygun bir alet veya firca kullanarak fissiirlere uygulayin.
Materyalin icinde hava kalmasindan kaginin ve niifuz etmesi iin yaklasik
15 sn bekleyin.

- 500ila 1100 mW/cm? 151k siddetinde bir isik cihazi kullanarak 20 sn isikla
polimerize edin.

- Polimerizasyonun ardindan inhibisyon tabakasini uzaklastirin. Okliizyonu
kontrol edin ve biitin malzeme fazlalarini alin.

3. Rezinli onanm islerinin hazirlanmasi

- Diiz rezin yiizeylerini ptiriizlendirin.

- Gerekirse, Monobond® Plus uygulayin (Monobond Plus kullanma
talimatina bakin).

- ince bir tabaka Heliobond uygulayin (gerekirse hava akimi kullanin).

- 500ila 1100 mW/cm? 151k siddetinde bir isik cihazi kullanarak 10 sn isikla
polimerize edin.

Pollmenzasyon
ince tabakalar iin 500 ila 1100 mW/cm? isik siddeti kullanilarak 10 sn'lik bir
polimerizasyon siiresi yeterlidir.

- Kalin tabakalarda ise (6rn. rtmeler) 500 ila 1100 mW/cm? isik siddetinde
20 sn'lik bir sertlestirme siiresi uygulanmalidir.

- lsik probu Heliobond'un yiizeyine en fazla 5 mm uzaklikta olmali ve
polimerize olmamis materyale dokunmamalidir.

Not

- Uygulama sirasinda Heliobond'u yogun 1s1ga maruz birakmayin, ¢iinkii bu
calisma stiresini onemli 6lctide kisaltir.

- Heliobond'un kaplama malzemesi (6rn. ortiicii) olarak kullanildigr
durumlarda, polimerizasyon sonrasinda oksijen inhibisyonu nedeniyle
yiizeyde polimerize olmamis, yapiskan bir tabaka kalir. Bu tabakayi, pamuk
rulo veya pellet kullanarak ya da cilalayarak uzaklastirmanizi dneririz.

Saklama
Uriindi kullandiktan sonra siseyi derhal kapatin. Isiga maruz kalmasi
zamanindan 6nce polimerize olmasina yol acabilir.

- Saklama sicakligi: 2-28 °C.

- Heliobond'u son kullanma tarihi gegtikten sonra kullanmayin.

- Son kullanma tarihi: sisenin/ambalajin Gizerindeki bilgilere bakin.

Uyan

Heliobond'un cilde/mukozalarina veya gozlere temas etmesine engel olun.
Polimerize olmamis Heliobond hafif, gegici irritasyonlara yol acabilir veya
metakrilatlara karsi genel bir duyarliliga neden olabilir. Piyasada satilan tibbi
eldivenler metakrilatlara karsi duyarlilik olusmasini engellemez.

Cocuklarin erisemeyecegi bir yerde saklayin!
Sadece dis hekimligi alaninda kullaniimak igindir!

Bu madde sadece dis hekimligi kullanim icin gelistirilmistir. Uygulamada kullanma talimatina
riayet Edl'méhd\f Belirlenen kullanim alani disinda kullanildigi veya kullanma talimatina

olusacak kabul edilmez. Talimatta belirtilenin
disindaki kullanim ve enemelerin sonuglarindan kullanici sorumludur. Agiklamalar ve veriler
garanti mesnedi olusturmaz ve baglayici degildir.

Opis
S svetlobo strjujoca, enokomponentna smola za optimiziranje tehnike
jedkanja na sklenino v kombinaciji z vsemi restavracijskimi materiali.

Sestava

Heliobond vsebuje:

Bis-GMA 60 ut. %
Trietilen glikol dimetakrilat 40 ut. %

Indikacije

- Vezivno sredstvo za adhezivne restavracije.

- Transparentni material za fisure in restavracije.

- Vezivna plast za obnovitve restavracij iz smole, kron in mostickov.



Kontraindikacije
Materiala Heliobond ne smete uporabljati, ¢e imajo bolniki znano alergijo na
katero koli sestavino.

Medsebojno u¢inkovanje

Za optimalno vezanje na sklenino je treba uporabljati tehniko jedkanja na
sklenino. Kontaminacija jedkane in osusene povrsine sklenine s slino ali krvjo
ovira ta ucinek. Fenolne snovi (npr. evgenol) zavirajo polimerizacijo. Izogibajte
se uporabi podlag, ki vsebujejo te snovi.

Uporaba

Pnprava sklenine
Qdvisno od primera, spodrezite zadevne povrsine sklenine z diamantom
ali jih previdno ocistite z abrazivnim sredstvom (npr. s plovcem v prahu
in vodo). Ne uporabljajte nobenih oljnatih ali mastnih past. Na ta nacin
odstranite tudi morebitne ostanke podlage na sklenini. Nato splaknite in
posusite.

- Nazadevne povrsine sklenine nanesite Total Etch in pustite 15-30 minut,
da reagira. Nato previdno splaknite z vodno prho in jedkane povrsine
osusite s curkom zraka (uporabljajte le zrak brez vode in olj).

- Obmocje uporabe mora biti suho. Najbolje je, da uporabite koferdam.

- Jedkane in osusene povrsine sklenine pred nanasanjem materiala
Heliobond ne kontaminirajte (¢e pride v stik s povrsino slina ali kri, je treba
postopka jedkanja in susenja ponoviti).

Odmerek
Odmerjanje je odvisno od indikacije. Kadar se uporablja kot vezivno
sredstvo, je treba nanesti zelo tanek sloj materiala Heliobond. Po potrebi
optimalno tankost plasti dosezete s curkom zraka.

- Ce material Heliobond uporabljate kot transparentno zalivko za fisure, je
treba nanesti debelejso plast.

Nacin uporabe

1. Vezivno sredstvo za adhezivne restavracije

- Zeleno povrino sklenine jedkajte (glejte navodila za pripravo sklenine).
Po potrebi izpostavljene povrsine dentina pokrijte z adhezivom Syntac®
(glejte navodila za uporabo izdelka Syntac) ali z ustrezno podlago.

- Scopicem ali kroglastim instrumentom nanesite tanko plast materiala
Heliobond na jedkano povrsino sklenine.

- Optimalno tankost plasti dosezete s curkom zraka.

- Kadar se uporablja v kombinaciji s kompozitnimi cementi, ki se strjujejo na
svetlobi, Heliobonda ni treba polimerizirati. Kadar pripravljate neposredne
restavracije, morate 10 s lo¢eno polimerizirati material Heliobond pri mo¢i
500 do 1100 mW/cm?,

- Nanos kompozita.

- Polimerizacija kompozita.

- Koncna obdelava restavracije.

2. Transparentni material za fisure in luknje

- Zeleno povrsino sklenine jedkajte (glejte navodila za pripravo sklenine).

- Material Heliobond nanesite v fisure z ustreznim instrumentom ali
Copicem. Preprecite vkljucke zraka in pocakajte priblizno 15 s, da material
prodre.

- 205 polimerizirajte s svetlobo pri 500 do 1100 mW/cm? mo¢i.

- Postrditvi odstranite inhibirano plast. Preverite okluzijo in odbrusite
odvecni material.

3. Priprava restavracij iz smole

- Obdelajte smolnate povrsine tako, da postanejo hrapave.

- Po potrebi nanesite Monobond® Plus (glejte navodila za uporabo
materiala Monobond Plus).

- Nanesite tanko plast materiala Heliobond (po potrebi uporabite curek
zraka).

- 105 polimerizirajte s svetlobo pri 500 do 1100 mW/cm? mo¢i.

Polimerizacija

- Zatanke plasti zadostuje 10 s polimerizacije pri moci svetlobe 500 do
1100 mW/cm?,

- Zadebelejse plasti (npr. zalivke) je treba 20 s polimerizirati pri mo¢i
svetlobe 500 do 1100 mW/cm?

- Svetlobno sondo drzite manj kot 5 mm nad povrino materiala Heliobond
in pazite, da se ne dotaknete nepolimeriziranega materiala.

Opomba

- Materiala Heliobond med nanasanjem ne izpostavljajte intenzivni svetlobi,
saj bo v nasprotnem primeru ¢as obdelave znatno krajsi.

- CeHeliobond uporabljate kot prekrivno plast (npr. kot zalivko), bo
na povrsini po polimerizaciji zaradi inhibicije kisika ostala tanka plast
nepolimeriziranega, lepljivega materiala. Priporo¢amo, da to plast
odstranite zbombaznimi svitki, tamponi ali tako, da jo spolirate.

Shranjevanje

- Steklenicko takoj po uporabi zaprite. Izpostavljenost svetlobi lahko
povzroci predcasno polimerizacijo.

- Shranjevanje: 2-28 °C.

- Materiala Heliobond ne uporabljajte po navedenem roku uporabe.

- Rok uporabe: glejte podatek na steklenicki/ovojnini.

Opozorilo

Izogibajte se stiku materiala Heliobond s kozo, sluznico ali o¢mi.
Nepolimeriziran material Heliobond lahko povzro¢i rahlo, odpravljivo drazenje
ali povzrodi splo3no preob¢utljivost na metakrilate. Obi¢ajne medicinske
rokavice ne nudijo zaicite pred preobcutljivostnimi reakcijami na metakrilate.

Material shranjujte zunaj dosega otrok!
Samo za uporabo v zobozdravstvu!

Material je namenjen izklju¢no za uporabo v zobozdravstvu. Uporaba mora potekati izkljuéno
v skladu znavodili za uporabo. Zaradi neupostevanja navodil al predpisanih obmocj uporabe
ne i.Za iin uporabe izdelka za kakrsen

koli namen, ki ni izrecno naveden v navaodilih, je odgovoren uporabnik. Opisi in podatki ne
predstavijajo garancije za lastnosti in niso zavezujoci.




Opis

Svjetlom polimerizirajuce, jednokomponentno vezivno sredstvo za
optimiziranje tehnike jetkanja cakline u kombinaciji sa svim svjetlom
polimerizirajucim restaurativnim materijalima.

Sastav

Heliobond sadrzi:

Bis-GMA 60 % tez. udjela
Trietilenglikoldimetakrilat 40 % tez. udjela

Indikacije

- Vezivno sredstvo za adhezivne restauracije.

- Transparentno pecacenje fisura i restauracija.

- Kao vezivni sloj kod reparature kompozitnih restauracija, krunica ili
mostova.

Kontraindikacije
Ako je poznato da je pacijent alergi¢an na jedan od sastojaka, treba odustati
od daljnje primjene Heliobonda.

Interakcije

Kako bi se postigla optimalna veza s caklinom, mora se koristiti tehnika
jetkanja cakline. Kontaminacija jetkane i osusene povrsine cakline slinom ili
krvlju ponistava taj efekt. Fenolne tvari (npr. eugenol) inhibiraju polimerizaciju.
Uporaba materijala za podlogu koji sadrZe ove tvari mora se izbjegavati.

Nanosenje

Priprema cakline

- Ovisno o slucaju, dijamantnim svrdlom zakosite povrsine cakline koje ¢e
se obradivati ili ih pazljivo ocistite abrazivom (npr. plavu¢cem i vodom).
Ne koristite paste koje sadrze ulje ili masnocu. Na isti nacin treba s cakline
odstraniti moguce ostatke materijala za podlogu. Potom isperite i osusite.

- Nanesite Total Etch na povriine cakline koje se obraduju i ostavite da
djeluje 15-30 s. Potom pazljivo isperite jetkane povriine mlazom vode i
osusite ispuhivanjem (koristite iskljucivo zrak bez ulja i vode).

- Potrebno je osigurati suho radno polje. Po mogucnosti treba postaviti
koferdam.

- Jetkana i osusena povrsina cakline ne smije se kontaminirati prije
nanosenja Heliobonda (ako povrina dode u dodir sa slinom ili krvlju,
postupak jetkanja i susenja mora se ponoviti).

Doziranje

- Doziranje ovisi o indikaciji. Kada se koristi kao vezivno sredstvo, treba
nanijeti vrlo tanak sloj Heliobonda. Ako je potrebno, ispusite kako bi se
postigao optimalno tanki sloj.

- Kada se koristi kao sredstvo za transparentno pecacenije fisura, Heliobond
se mora nanijeti u debljem sloju.

Nacin primjene

1. Vezivno sredstvo za adhezivne restauracije

- Jetkajte zeljene povrsine cakline (proitajte upute o pripremi cakline).
Ako je potrebno, prekrijte izlozene povrsine dentina Syntac® adhezivom
(procitajte upute za koristenje Syntac-a) ili odgovaraju¢im materijalom za
podlogu.

- Nanesite tanki sloj Heliobonda na jetkane povrsine cakline pomocu kisti¢a
ili kuglastog instrumenta.

- Optimalan, tanki sloj moze se postii ispuhivanjem.

- Ako se koristi sa svjetlom polimeriziraju¢im kompozitnim cementima,
Heliobond ne zahtijeva zasebnu polimerizaciju. Kod direktnih restauracija
potrebna je zasebna polimerizacija Heliobond-a: polimerizirajte svjetlom
105 uzintenzitet svjetla od 500 do 1100 mW/cm?,

- Nanosenje kompozita.

- Polimerizacija kompozita.

- Zavrietak restauracije.

2. Transparentno pecacenje fisura i jamica

- Jetkajte zeljene povrsine cakline (protitajte upute o pripremi cakline).

- Nanesite Heliobond u fisure odgovarajucim instrumentom ili kisticem.
Pripazite da ne nastanu mjehurici zraka i pri¢ekajte pribl. 15 s da bi se
omogucilo prodiranje.

- Polimerizirajte svjetlom 20 s, uz intenzitet svjetla od 500 do 1100 mW/cm?.

- Nakon polimerizacije odstranite inhibicijski sloj. Provjerite okluziju i
izbrusite visak materijala.

3. Popravak kompozitnih restauracija

- Nahrapavite glatke povriine kompozita.

- Ako je potrebno, nanesite Monobond® Plus (pogledajte upute za uporabu
za Monobond Plus).

- Nanesite tanki sloj Heliobonda (ispusite ako je potrebno).

- Polimerizirajte svjetlom 10s, uz intenzitet svjetla od 500 do 1100 mW/cm?.

Polimerizacija

- Vrijeme polimerizacije od 10 s dovoljno je za tanke slojeve, uz intenzitet
svjetla od 500 do 1100 mW/cm?

- Zadeblje slojeve (npr. pe¢acenje) potrebno je vrijeme polimerizacije od
205, uz intenzitet svjetla od 500 do 1100 mW/cm?

- Vodic svjetla treba drzati na udaljenosti manjoj od 5 mm iznad Heliobonda
ine smije dodirnuti nepolimerizirani materijal.

Napomena

- Neizlazite Heliobond intenzivnoj svjetlosti tijekom nanosenja jer ce to
znatno skratiti vrijeme obrade.

- Ako se Heliobond koristi kao pokrovni sloj (npr. sredstvo za pecacenje),
na povrsini ¢e nakon polimerizacije ostati tanki sloj nepolimeriziranog,
ljepljivog materijala, kao rezultat inhibiranja kisikom. Preporucuje se
uklanjanje tog sloja pamu¢nim rolicama, kuglicama ili poliranjem.

Skladistenje

- Zatvorite bo¢icu odmah nakon uporabe. IzloZenost svjetlu moze dovesti
do prerane polimerizacije.

- Temperatura skladistenja: 2-28 °C.

- Nekoristite Heliobond nakon isteka roka trajanja.

- Rok trajanja: vidjeti napomenu na bocici/pakiranju.



Upozorenje

Izbjegavajte kontakt Heliobonda s kozom/sluznicom i o¢ima. Nepolimerizirani
Heliobond moze uzrokovati blagu reverzibilnu iritaciju ili dovesti do opéenitog
povecanja osjetljivosti na metakrilate. Komercijalne medicinske rukavice ne
pruzaju zastitu od senzibiliziraju¢eg ucinka metakrilata.

Drzite materijal izvan dohvata djece!
Samo za stomatolo$ku uporabu!

Materijal je namijenjen iskljucivo stomatologkoj primjeni. Obrada se mora provoditi isklju¢ivo
prema uputama za uporabu. Proizvodat ne preuzima odgovornost za stete koje su rezultat
nepridrzavanja uputa ili navedenog podruéja primjene. Korisnik je odgovoran za ispitivanje
prikladnosti i uporabljivosti proizvoda za svaku svrhu koja nije izricito navedena u uputama.
Opisi i podaci nisu jamstvo svojstava i nisu obvezujui.

Popis
Svétlem tuhnouci, jednoslozkovy vazebny prostiedek optimalizujici vazbu
naleptané skloviny se viemi typy svétlem tuhnoucich vypliovych materiald.

Slozeni

Heliobond obsahuje:

Bis-GMA 60 %hm.
Trietylenglykoldimetakrylat 40 %hm.

Indikace

- Vazebny prostfedek pro adhezivni nahrady.

- Transparentni peceténi fisur a vyplni.

- Jako vazebna vrstva pfi opravach kompozitnich néhrad, korunek a mustka.

Kontraindikace
U pacientd s prokazanou alergii na nékterou ze slozek piipravku Heliobond by
se materidl nemél pouzivat.

Interakce

Pro dosazeni dostatecné pfilnavosti ke skloviné je tfeba ji predem naleptat.
Kontaminace naleptané a vysusené skloviny napt. slinami nebo krvi

tyto Ucinky snizuje. Fenolové latky (napt. eugenol) inhibuji polymeraci.
NepouZivejte zadné podlozky obsahujici takové latky.

Pouziti

Pfiprava skloviny

- Podle potieby sesikméte plochy skloviny, které chcete o3etfovat,
diamantem nebo je peclivé ocistéte abrazivy (napf. pemzou a vodou).
Nepouzivejte zadné pasty obsahujici olej nebo tuk. Pfipadné prebytky
podlozky na skloviné by pfitom mély byt odstranény. Nakonec opléchnéte
avysuste.

- Naplochy skloviny, které chcete o3etfovat, naneste Total Etch a nechte ho
pusobit po dobu 15-30 sekund. Potom ho diikladné opléchnéte proudem
vody a naleptané plochy dikladné vysuste vzduchovou pistoli (pouzivejte
pouze suchy vzduch bez oleje).

- Musi byt zajisténo suché operacni pole. IdedIné by se mél pouzit
koferdam.

- Naleptany a vysuseny povrch skloviny nesmi byt pred aplikaci Heliobondu
kontaminovén (pii kontaktu se slinami nebo krvi musi byt povrch znovu
naleptén a vysusen).

Davkovani

- Davkovani zavisi na druhu poutziti. Pfi pouZiti jako vazebného prostiedku
by mélo byt dosazeno co mozna nejtenci vrstvy. Pipadné Ize vytvofit
optimalni slabou vrstvu rozfoukavanim vzduchovou pistoli.

- Transparentni peceténi fisur vyzaduje naproti tomu silngjsi vrstvy
Heliobondu.

Zpisob pousziti

1. Vazebny prostiedek pro adhezivni ndhrady

- Pfislusné plochy skloviny naleptejte (viz pfiprava skloviny). V piipadé
potieby osetiete volné plochy dentinu adhezivem Syntac® (viz ndvod k
poutziti pfipravku) nebo jinym vhodnym prostiedkem.

- Heliobond naneste na naleptanou sklovinu $téteckem nebo néstrojem s
kulovitym nastavcem tak, aby vznikla tenka vrstva.

- Vyfoukanim vzduchovou pistoli docilite optiméaIné tenké vrstvy.

- Piiaplikaci spolecné se svétlem tuhnoucimi kompozity neni tieba
Heliobond zvlast vytvrzovat. Pii modelaci pfimych vyplni je pfredchozi
vytvrzeni Heliobondu doporuceno: doba osvétleni 10 s za pouziti intenzity
svétla 500 az 1100 mW/cm?

- Aplikace kompozitu.

- Polymerace kompozitu.

- Zhotoveni vyplné.

2. Transparentni peceténi fisur a jamek

- Prislusné plochy skloviny naleptejte (viz piprava skloviny).

- Heliobond nanasejte do fisur vhodnymi néstroji nebo 3tétecky. Zamezte
vniknuti vzduchu a pockejte piiblizné 15 sekund, aby probéhla penetrace.

- Nechte po dobu 20 sekund vytvrdit piisobenim svétla o intenzité 500 az
1100 mW/cm?,

- Povytvrzeni odstraiite inhibovanou vrstvu. Zkontrolujte okluzi a zbruste
pfipadné prebytky.

3. Priprava opi ych nahrad zh ych z
- Hladky povrch kompozita zdrsnéte.
- Piipadné pouzijte Monobond® Plus (viz ndvod k pouziti k Monobond Plus).
- Naneste tenkou vrstvu Heliobond (pfipadné ji rozfoukejte vzduchovou
pistoli).
- Nechte po dobu 10 sekund vytvrdit pisobenim svétla o intenzité
500 az 1100 mW/cm?2,

Polymerace

- Protenkou vrstvu je dostate¢né vytvrzeni plsobenim svétla po dobu
10 sekund pfi intenzité 500 az 1100 mW/cm?2.

- Silngjsi vrstvy (napf. peceténi) vyzaduiji del3i dobu plisobeni svétla, asi
20 sekund pfi intenzité 500 az 1100 mW/cm?.



- Odstup lampy od povrchu Heliobondu by mél byt co nejmensi, mensi nez
5 mm, lampa by se viak nevytvrzeného povrchu neméla dotykat.

Pozndmka

- Heliobond nevystavujte béhem zpracovéni intenzivnimu svétlu, protoze
se tim podstatné zkracuje doba zpracovani.

- Jestlize pouzivate Heliobond jako povrchovou vrstvu (napf. pfi peceténi),
zustane vzhledem k inhibici kyslikem na povrchu tenka, nezpolymerovana,
lepiva vrstva. Doporucujeme odstranit tuto vrstvu smotky vaty nebo
vatovymi peletami nebo lesténim.

Uchovavani

- Po pouziti okamzité uzaviete. Piistup svétla by mohl vést k predcasné
polymeraci.

- Uchovavani: 2-28 °C.

- Po uplynuti data pouzitelnosti Heliobond jiz nepouzivejte.

- Datum exspirace: viz informace na lahvi¢ce/baleni.

Varovéni

Zamezte styku Heliobondu s kiizi, sliznicemi a o¢ima. Nezpolymerovany
Heliobond miiZe v nevytvrzeném stavu zptisobit lehké, reverzibilni podrazdéni
avést k celkové precitlivélosti viici metakrylatim. Bézné dostupné Iékarské
rukavice nechrani pfed senzibilizujicim G¢inkem metakrylatd.

Material uchovavejte mimo dosah déti!
Uréeno pouze pro stomatologické ucely!

Material byl vyvinut vylucné pro pouZiti v zubnim lékafstvi. Zpracovani je nutné provadét
vyhradné podle navodu k pouziti. Nelze pijmout &dnost za skody vzniklé Fovanir
pokyn nebo stanovené oblasti pouziti. Uzivatel odpovida za testovani vyrobka z hlediska
jeho vhodnosti a pouziti pro jakékoliv tely vyslovné neuvedené v navodu. Popisy a tidaje
nepfedstavuji Zddnou zaruku vlastnosti a nejsou zavazné.

Opis

Jednozlozkova bondovacia Zivica vytvrdzovana svetlom, uréend na
optimalizaciu techniky leptania skloviny, pouzivana v kombinacii so vietkymi
rekonstrukénymi materialmi vytvrdzovanymi svetlom.

Zlozenie

Heliobond obsahuje:

Bis-GMA 60 % hm.
Trietylénglykol-dimetakrylat 40 % hm.

Indikécie

- Bondovacie ¢inidlo na adhezivne nahrady.

- Priehladnd tmeliaca latka na fistry a ndhrady.

- Bondovacia vrstva na opravu zivicového materiélu, koruniek alebo
mostikov.

Kontraindikacie
Heliobond sa nesmie pouzivat u pacientov, u ktorych je zndma alergicka
precitlivenost na ktortkolvek zlozku materidlu.

Interakcie

Na dosiahnutie optimélnej vazby na sklovinu sa musi pouzit technika leptania
skloviny. Kontaminacia naleptaného a osuseného povrchu slinami alebo
krvou tento Ucinok stazuje. Fenolové zliceniny (napr. eugenol) polymerizaciu
inhibuju. Pouzitiu podkladovych materidlov obsahuijtcich tieto latky sa treba
vyhnut.

Pouzitie

Priprava skloviny

- Podla pripadu sa sikmé povrchy skloviny maju upravit pomocou diamantu
alebo ocistit opatrne abrazivnym materialom (napr. pemzovy prasok
avoda). Nepouzivajte olejové ani mastné pasty. Takto sa mé odstranit
mozny zvySok podkladovych materidlov. Potom vyplachnite a osuste.

- Naplochy skloviny, ktoré sa majui o3etrit, naneste pripravok Total Etch a
nechajte ho zreagovat 15-30 s. Potom tieto miesta starostlivo vyplachnite
vodnym postrekom a naleptané plochy vysuste pridom vzduchu
(pouzivajte len suchy a bezolejovy vzduch).

- Pracovné pole sa musi udrziavat suché. V ideélnom pripade treba pouzit
koferdam.

- Naleptany a osuseny povrch skloviny sa pred aplikaciou pripravku
Heliobond nesmie kontaminovat (ak sa povrch dostane do styku so
slinami alebo krvou, postup leptania a susenia sa musi zopakovat).

Dévkovanie

- Davkovanie zavisi od indikacie. Pri pouziti pripravku Heliobond ako
bondovacieho ¢inidla sa ma naniest velmi tenka vrstva pripravku. V
pripade potreby pouzite na dosiahnutie vrstvy optimalnej hribky prid
vzduchu.

- Pri poutziti pripravku Heliobond ako priehladnej tmeliacej latky na fisury sa
Heliobond musi nanasat v hrubsej vrstve.

Sposob pouzitia

1. Bondovacie ¢inidlo na adhezivne nahrady

- Naleptajte pozadované plochy skloviny (pozri Priprava skloviny). V pripade
potreby otvorené plochy dentinu osetrite lepiacim pripravkom Syntac®
(pozri navod na poutzitie pripravku Syntac) alebo vhodnym podkladovym
materidlom.

- Tenku vrstvu pripravku Heliobond naneste na naleptany povrch skloviny
pomocou kefky alebo okrdhleho nastroja.

- Nadosiahnutie optimalne tenkej vrstvy mézete pouzit prud vzduchu.

- Aksa Heliobond pouzije v kombincii s tmeliacimi kompozitmi
vytvrdzovanymi svetlom, netreba ho vytvrdzovat osobitne. Pri priamych
dostavbach sa odportica pouzit osobitnt polymerizéciu pripravku
Heliobond s trvanim 10 s pomocou svetla intenzity 500 az 1100 mW/cm?2.

- Aplikicia kompozitu.

- Polymerizécia kompozitu.

- Kone¢na Uprava nahrady.




2. Priehladna tmeliaca latka na fistry a jamky

- Naleptajte pozadované plochy skloviny (pozri Priprava skloviny).

- Pomocou vhodného néstroja alebo kefky naneste Heliobond do fistr.
Dbajte na to, aby sa netvorili bubliny, a pockajte asi 15 s, aby sa umoznila
penetracia.

- Polymerizujte 20 s pomocou svetla intenzity 500 az 1100 mW/cm?2

- Po vytvrdeni odstrante inhibovanu vrstvu. Skontrolujte okliziu a zbriste
nadmerny material.

3. Priprava prac na obnove Zzivice

- Zdrsnite hladky povrch Zivice.

- Vpripade potreby naneste pripravok Monobond® Plus (pozri ndvod na
pouzitie materialu Monobond Plus).

- Naneste tenku vrstvu pripravku Heliobond (v pripade potreby pouzite
prud vzduchu).

- Polymerizujte 10 s pomocou svetla intenzity 500 az 1100 mW/cm?

Pulymerlzama
Pri pouziti svetla intenzity 500 az 1100 mW/cm? je doba polymeri;
dostato¢na na tenké vrstvy.

- Hrubsie vrstvy (napr. pecatenie) pomocou svetla intenzity 500 az
1100 mW/cm? vyzaduju dobu vytvrdzovania 20 s.

- Lampa sa mé drzat menej ako 5 mm nad povrchom pripravku Heliobond a
nemé sa dotykat nepolymerizovaného materialu.

Poznamka
Pocas pouzitia Heliobond nevystavujte intenzivnemu svetlu, lebo to
vyznamne skracuje pracovnu dobu.

- Aksa Heliobond pouziva ako krycia vrstva (napr. pri pecatenti),
po polymerizacii kvoli inhibicii kyslika ostdva na povrchu tenka,
nepolymerizovana, lepkava vrstva materialu. Tuto vrstvu odpori¢ame
zotriet vatovymi val¢ekmi, peletami alebo lestenim.

Uchovévanie

- Flasku uzavrite hned po pouziti. Pristup svetla moze sposobit predcasnu
polymerizaciu.

- Uchovévanie: 2-28 °C.

- Heliobond nepouzivajte po datume exspiracie.

- Datum exspiracie: Pozri Udaj na flasticke/obale.

Upozornenie

Zabrante styku pripravku Heliobond s pokozkou, so sliznicami alebo s
ocami. Heliobond méze v nevytvrdnutom stave sposobit lahké, reverzibilné
podrézdenie alebo viest k celkovej senzibilizacii na metakrylaty. Komer¢ne
dostupné lekarske rukavice nechrénia pred senzibilizujicim dc¢inkom
metakrylatov.

Material uchovavajte mimo dosahu deti!
Urceny vyhradne na stomatologické tcely!

Tento material bol vyvinuty vyhradne na stomatologické tcely. Spracovanie sa musi vykonavat
striktne podfa navodu na poutitie. Vyrobca neprebera ziadnu zodpovednost za skody
sposobené nedodrzanim navodu na pouZitie alebo predpisanej oblasti aplikicie. Pouzivatel

je zodpovedny za testovanie produktov ohladom ich vhodnosti a pouitia na akykolvek tcel,
ktorynie je vyslovne uvedeny v ndvode na pouzitie. Opis a idaje nepredstavuju Ziadnu zaruku
vlastnosti a nie s zédvazné

Leiras

Fényre keményedd egykomponensii kotégyanta az Gsszes fényre keményedd
restaural6 anyaggal val egyiittes alkalmazas soran a zomancmaraté technika
optimalizalaséhoz.

Osszetétel

A Heliobond dsszetevéi:
Bis-GMA 60 t%.
Trietilénglikol-dimetakrilat 40 t%.

Javallat

- Kétbanyag adheziv restauraciokhoz.

- Atlétsz lezaré anyag barézdakhoz és restauraciokhoz.

- Ragasztéréteg gyanta-, korona- és hidmunkak javitasahoz.

Ellenjavallat
Az 6sszetevé anyagok egyikével szembeni, ismert allergia esetén le kell
mondani a Heliobond alkalmazasarél.

Kdlcsonhatasok

A zomancon val6 optimalis tapadas eléréséhez zomancmaratast kell végezni.
A mart és megszaritott fogzomanc kontaminalasa nyallal vagy vérrel a

hatés elvesztésével jar. A fenolos anyagok (pl. eugenol) megakadalyozzak

a polimerizaciot. Ne alkalmazzon ilyen dsszetevoket tartalmazo alatomési
anyagokat.

Alkalmazés

A zomanc el6készitése
A mindenkori esettél fliggéen élezze le gyémanttal a kezelend6
zomancfeliileteket vagy gondosan tisztitsa meg azokat abraziv anyaggal
(pl. horzskéliszttel és vizzel). Ne hasznaljon olajos vagy zsiros pasztat.
A zomancon levé esetleges alatomési feleslegeket is hasonldan kell
eltavolitani. Ezutan oblitse le és szaritsa meg.

- Alkalmazzon Total Etch-t a kezelendé zomancfeliiletekre és hagyja
hatni 15 - 30 masodpercig. Ezutdn gondosan 6blitse le vizpermettel, és
légfuvoval szaritsa meg a mart fellileteket (csak széraz, olajmentes levegét
alkalmazzon).

- Feltétlendil biztositani kell a szaraz munkateriiletet. Idelisan gumigatat
kell elhelyezni.

- Amart, széraz zomancfeliiletnek a Heliobond alkalmazasa el6tt nem
szabad kontaminalddnia (nyallal vagy vérrel torténg érintkezés esetén a
marési és szaritasi eljarast meg kell ismételni).

Adagolas
- Azadagolds az utasitasoktol fiigg. Kotéanyagként vald hasznélata esetén
nagyon vékony Heliobond- réteget kell alkalmazni. Sziikség esetén az



optimalis, vékony réteg kialakitasahoz hasznaljon légfuvot.
- Bardzdak atlatszo lezérésahoz vastagabb Heliobond- réteg sziikséges.

Alkalmazasi mddszer

1. Koté g adheziv

- Marassa meg a kivant zomancfellileteket (Iasd a zomanc el6készitését). Ha
sziikséges, fedje le a szabad dentinfeliileteket Syntac® ragasztdanyaggal
(lasd a Syntac hasznalati utasitasat) vagy megfeleld alatomé anyaggal.

- Kefével vagy gdmbmiiszerrel vigyen fel egy vékony Heliobond réteget a
maratott zomancfeliiletre.

- Légfavoval torténd lefivas altal optimalis, vékony réteg alakithato ki.

- Fényre keményedé tomité kompozitokkal egyiitt hasznélva a Heliobond
nem igényel kiilon polimerizaciét. Kézvetlen restauraciok esetén javasolt
a Heliobond kiilon polimerizaciéja 10 masodpercig, 500 - 1100 mW/cm?
fényintenzitas hasznalataval.

- Akompozit alkalmazasa.

- Akompozit polimerizacidja.

- Arestauracio kikészitése.

2. Atlatsz lezaré anyag barazdakhoz és godrocskékhez

- Marassa meg a kivant zoméncfeliileteket (Idsd a zomanc elékészitését).

- Alkalmazza a Heliobond-ot a bardzdakba megfelel6 eszkoz vagy
kefe hasznélataval. Kerllje a levegé bennmaradasat, és varjon kb. 15
mésodpercig a behatolds lehet6vé tételére.

- Polimerizalja fénnyel 20 méasodpercig 500 - 1100 mW/cm? fényintenzitas
hasznalataval.

- Akikeményités utan tavolitsa el a gatolt réteget. Ellenérizze a fogzarodast,
és csiszolja le az esetleges felesleget.

3. Gyantajavitasok eldkészitése

—  Erdesitse a sima gyantafeliileteket.

- Sziikség esetén alkalmazzon Monobond® Plus-t (ldsd a Monobond Plus
hasznélati utasitdsokat).

- Vigyen fel egy vékony Heliobond réteget (szlikség esetén hasznaljon
légfavét).

- Polimerizalja fénnyel 10 méasodpercig 500 - 1100 mW/cm? fényintenzitas
hasznalataval.

Polimerizalé

- 10 masodperces polimerizalas elegendd vékony rétegek esetén,
500 - 1100 mW/cm? intenzitasu fény hasznélata mellett.

- Vastagabb rétegek (pl. tomitések) esetén 20 méasodperces polimerizalas
sziikséges, 500 - 1100 mW/cm? intenzitasu fény hasznélata mellett.

- Afényvezetét a Heliobond felszinétdl 5 mm-nél kisebb tavolsagra tartsa,
és ne érintse a ki nem keményedett anyaghoz.

Megjegyzés

- Hasznélat soran ne tegye ki a Heliobondot erés fénynek, mert ez
jelent6sen lecsokkenti a megmunkalasi idét.

- HaaHeliobond fedérétegként (pl. tomités) hasznalatos, polimerizélas
utan polimerizalatlan, ragacsos anyag vékony rétege marad a feliileten
oxigéngatlas miatt. Javasolt ezen réteg eltavolitasa vattacsomoval,
vattaparnaval vagy polirozassal.

Tarolas

- Hasznélat utan azonnal zérja le az livegcsét. Fény hatésara ido el6tti
polimerizaciot Iéphet fel.

- Tarolas: 2-28°C.

- AHeliobond-ot a lejarati id6n tul ne alkalmazza.

- Mindségét megérz: Lasd az livegcsén/csomagolason feltiintetett
datumot.

Figyelmeztetés

A Heliobond nem érintkezhet bérrel, nyalkahértyakkal és szemmel. A nem
polimerizalt Heliobond enyhe, reverzibilis irritaciot, és metakrilatokkal
szembeni &ltaldnos érzékenyitést okozhat. A kereskedelemben kaphatd
orvosi keszty(ik nem nyujtanak védelmet a metakrilatok érzékenyit6 hatasaval
szemben.

Az anyag gyermekektdl elzarva tartando.
Csak fogaszati hasznalatra.

Az anyag kizérélag fogaszati hasznalatra lett kifejlesztve. A feldolgozés pontosan meg kell
feleljen a Hasznalati utasitasnak. A hasznélati utasitasban leirtaktol eltér6 vagy az el6irttol eltér
teriileten torténd alkalmazas miatt keletkezett karra vonatkozéan nem véllalhaté felel6sség. A
felhasznal¢ a felel6s a termék alkalmassagéanak ellendrzéséért, és minden, az ebben a hasznalati
utasitasban nem kifejezetten emlitett célra valé hasznalatért. A leirdsok és adatok nem jelentik
atulajdonsagok garanciajat.

Opis materiatu

Swiatfoutwardzalny, jednosktadnikowy materiat taczacy, ktéry po
zastosowaniu techniki wytrawiania szkliwa, pozwala uzyskac optymalny efekt
faczenia ze wszystkimi swiattoutwardzalnymi materiatami wypetniajacymi.

Sktad

Heliobond zawiera:

Bis-GMA 60% wag.
Trietylenowy glikol dimetakrylanu 40% wag.
Wskazania

- Materiat taczacy do adhezyjnych materiatow wypetniajacych.

- Bezbarwny materiat uszczelniajacy do bruzd i szczelin oraz wypetnien.

- Materiat taczacy do napraw koron i mostéw wykonanych z materiatéw
ztozonych.

Przeciwwskazania
Materiatu Heliobond nie nalezy stosowac u pacjentow o znanej
nadwrazliwosci na ktérykolwiek ze sktadnikéw materiatu.

Interakcje

Optymalne potaczenie ze szkliwem jest mozliwe po zastosowaniu techniki
wytrawiania szkliwa. Zanieczyszczenie przez sling lub krew wytrawionego i
wysuszonego szkliwa, uniemozliwia uzyskanie odpowiednie;j sity faczenia.



Substancje fenolowe (np. eugenol) hamuja polimeryzacje. Dlatego nalezy
unikac stosowania materiatow podktadowych, zawierajacych te substancje.

Sposob postepowania

Opracowanie szkliwa

- W zaleznosci od sytuacji klinicznej, zukosni¢ powierzchnie szkliwa za
pomoca wiertta diamentowego lub ostroznie oczysci¢ za pomoca pasty
$ciernej (pumeks z woda). Nie stosowac past zawierajacych olej lub
thuszcz. W ten sposob zostang usuniete z powierzchni szkliwa ewentualne
pozostatosci materiatu podktadowego. Nastepnie powierzchnie sptukac i
osuszyc.

- Na powierzchnig szkliwa natozy¢ wytrawiacz (Total Etch) i pozostawi¢
na ok. 15-30 sekund. Ostroznie sptukac spray'em wodnym. Nastepnie
wytrawione powierzchnie wysuszy¢ strumieniem powietrza wolnym od
wody i oleju.

- Wytrawiona i wysuszona powierzchnie nalezy utrzymywac w suchosci.
Zalecane jest zastosowanie koferdamu.

- W przypadku gdy wytrawiona i wysuszona powierzchnia szkliwa zostanie
zanieczyszczona $ling lub krwia, przed natozeniem materiatu Heliobond,
procedura wytrawiania i suszenia musi by¢ przeprowadzona ponownie.

Dozowanie
Dozowanie zalezy od wskazan klinicznych. Jesli materiat Heliobond jest
stosowany jako materiat taczacy, nalezy natozy¢ go w bardzo cienkiej
warstwie. O ile jest to konieczne, w celu uzyskania optymalnie cienkiej
warstwy, materiat mozna rozdmuchac strumieniem powietrza.

- Jesli materiat jest stosowany jako przezierny uszczelniacz bruzd i szczelin,
Heliobond musi by¢ aplikowany w grubszej warstwie.

Sposoby aplikacji
Jako materiat taczacy do

- Wytrawi¢ odpowiednie powierzchnie szkllwa (patrz opracowame szkliwa).
W razie koniecznosci, pokry¢ odstonigta powierzchnie zebiny materiatem
Syntac® Adhesive (patrz instrukcja stosowania Syntac Adhesive), albo
odpowiednim materiatem podktadowym.

- Nawytrawiong powierzchnie szkliwa natozy¢ za pomoca pedzelka, lub
odpowiedniego instrumentu, cienka warstwe materiatu Heliobond.

- Aby uzyskac optymalna, cienka warstwe materiatu, nalezy rozdmuchac go
strumieniem powietrza.

- W przypadku stosowania materiatu Heliobond w pofaczeniu ze
$wiattoutwardzalnymi materiatami kompozytowymi, przeznaczonymi do
cementowania, oddzielna polimeryzacja materiatu nie jest konieczna.
Podczas wykonywania uzupetnieri bezposrednich wymagana jest jednak
weczesniejsza polimeryzacja materiatu Heliobond przez 10 sekund,
$wiattem o intensywnosci od 500 do 1100 mW/cm?2,

- Nalozy¢ materiat ztozony.

- Materiat ztozony polimeryzowac.

- Opracowac wypetnienie.

dhezvi niania ubytko

2. Jako transp y materiat do uszczelniania bruzd i szczelin

- Wytrawi¢ odpowiednie powierzchnie szkliwa (patrz opracowanie szkliwa).

- Natozy¢ materiat Heliobond do bruzd za pomocg odpowiedniego
instrumentu lub pedzelka i odczekac ok. 15 sek., tak, aby materiat mogt
bez przeszkod wniknac gtebiej. Nalezy unika¢ zamykania pecherzykow
powietrza.

- Polimeryzowac przez 20 sekund $wiattem lampy o intensywnosci od
500 do 1100 mW/cm?,

- Poutwardzeniu, usungc¢ warstwe inhibicyjna. Sprawdzi¢ okluzje i usuna¢
nadmiar materiatu przez szlifowanie.

3. Przyg ie do napraw uzupetnien z iatow ztozonych

- Schropowaci¢ gtadkie powierzchnie materiatu.

- Oile zachodzi koniecznos¢, natozy¢ warstwe materiatu Monobond Plus
(patrz instrukcja stosowania Monobond Plus).

- Natozy¢ cienka warstwe materiatu Heliobond i o ile istnieje konieczno$¢,
rozdmuchac go strumieniem powietrza.

- Materiat Heliobond polimeryzowac za pomoca $wiatta o intensywnosci od
500 do 1100 mW/cm?, przez 10 sekund.

Polimeryzacja

- W przypadku natozenia cienkiej warstwy materiatu Heliobond, wystarczy
polimeryzowac go $wiattem o intensywnosci od 500 do 1100 mW/cm?,
przez 10 sekund.

- Grubsze warstwy materiatu, jako warstwy uszczel-niajace, wymagajg
20 sekundowej polimeryzacji Swiattem o intensywnosci od 500 do
1100 mW/cm?,

- Swiattowdd nalezy trzyma¢ jak najblizej, (tzn. w odlegtosci mniejszej niz
5 mm) od powierzchni pokrytej materiatem Heliobond. Nie powinien on
jednak dotykac niespolimeryzowanego materiatu.

Uwagi

- Nalezy unikac intensywnego $wiatta podczas naktadania materiatu
Heliobond, gdyz powoduje to istotne skrécenie czasu pracy.

- Jezeli materiat Heliobond jest stosowany jako materiat uszczelniajacy, to
na jego powierzchni po polimeryzacji, wskutek zjawiska inhibicji tlenowej,
moze pozostac cienka warstwa niespolimeryzowanego, lepkiego
materiatu. Zalecane jest usuniecie tej warstwy za pomoca watkow z
ligniny, lub przez polerowanie.

Warunki przechowywania

- Buteleczki z materiatem Heliobond nalezy zamyka¢ natychmiast po
uzyciu, gdyz ekspozycja na $wiatto moze spowodowac przedwczesng
polimeryzacje materiatu.

- Temperatura przechowywania: 2-28°C.

- Nie stosowac materiatu Heliobond po uptywie daty waznosci.

- Data waznosci: umieszczona jest na buteleczce i opakowaniu.

Ostrzezenie

Nalezy unika¢ kontaktu materiatu Heliobond z oczami, btong sluzowa i skora.
Niespolimeryzowany materiat moze powodowac niewielkie i przemijajace
podraznienie lub prowadzi¢ do reakcji nadwrazliwosci na metakrylany.
Tradycyjne rekawiczki medyczne nie chronia przed uczulajacym dziataniem
metakrylanow.

Materiat przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci!
Materiat przeznaczony tylko do uzytku w stomatologii!



Materialy sa przeznaczone wylacznie do tosowania w stomatologii. Przy ich uzyciu nalezy

scisle ¢ instrukgji ia. Nie ponosi sig. a szkody powstale
wwyniku nieprzestrzegania instrukcji, lub uzycia materialow niezgodnie ze wskazaniami.
Uzytkownik jest jedzialny za i iat6w dla swoich whasnych celéwi za ich

uzycie w kazdym innym przypadku nie wyszczegélnionym w instrukeji. Opisy materiatow i ich
sklad nie stanowia gwarancji i nie s3 wiazace.

Onnc

JeHOKOMMOHEHTHa Be311BHa CMONa Koja e /je Ha cBeTny

3a TeXHWKY Harpu3satba rnefin y KoM6IHaLmj1 ca CBIM pecTaypaTiBHUM
maTepujanima Koju nonumepu3syjy Ha ceeTny.

Cacras

Heliobond cagpxu:

Bis-GMA 60 % maceHor yaena.
TpveTuneH-rnukon-AUMeTakpunaT 40 % maceHor yaena.
Wnpvkaumje

- Be3uBHO CPeAICTBO 3a afiXe3nBHE pecTaypaLje.
- MposuanK 3an1Bay 3a pucype 1 pecraypauuje.
- Be3uBHM C10j 3a penapaLujy CMone, KpyHa v MOCTOBa.

KoHTpanHaukaumje
Hemojte kopucTuti Heliobond ykonuko je nosHato Aa je naumjeHT anepruyan
Ha HeKM off cacTojaka.

Wntepakunje

[a 61 ce NoCTUrNO ONTMMAsHO Be3uBakbe Ha rnef), Mopa Aa ce NpUMeHn
TeXHWKa Harpu3atba rnehn. KotamnHauyja rnefHux NoBpLuMHa NibyBaukom
VNN KPBIbY HaKOH Harpu3arba 1 Cyllietba MOXe fja 0cnabu AejcTso. GeHonHe
CyncTaHLe (Hnp. eyreHon) MHXM6MLLY nonvmepu3sauujy. 36or Tora Tpeba
n36erasaty ynoTpeby MaTepujana 3a NoAnore Koju caapie Takse CyncraHue.

HaHowerwe

Mpunpema rnehn

- Y3aBUCHOCTM Off Cllyuaja, refHe NoBpLLINHE Koje TpeTupaTe UckocuTe
[AMjaMaHTOM MM NaX/bMBO OUMCTUTE abpa3nBOM (HNP. NPaxoM oA NnasLa
v Bopiom). HemojTe KopucTuTyh nacTe Koje caape ysba unn mactu. Tume
TeTe 0ACTPaHNTV eBeHTyanHe 0CTaTke MaTepujana noasnore ca rnefu.
MoTtom ncnepure n ocywmure.

- Hanecure Total Etch Ha rnefjHy noBpLunHy Kojy TpeTuparte 1 octaBute
na penyje 15-30 cekyHau. [oTOM Nax/b1BO UCNepuUTe BOAEHNM CMPejoM
1 OCyLINTE HarpUXeHY MOBPLUMHY Ba3AywHIM CIPejoM (KopucTiTe
MCKIbYuBO Ba3Ayx 6e3 npumeca Boge v yiba).

- Mopa ce 0b6e36ennT cyso paaHo nosbe. Mpenopyyyje ce nocTas/batbe
Kodepaama.

- TnefHa NoBPLIMHA Ce HAaKOH Harpy3atba 1 Cyllietba He CMe
KOHTaMUHMpaTy Npe HaHowetba Heliobond-a (ako nospiwnHa gohe
Y KOHTaKT Ca M/byBaukoM M KPBIbY, MOCTYMNLM Harpu3atba 1 Cyllietba e
MOpajy NOHOBUTH).

[Hosnpare

- [Jlo3upatbe 3aBMCK O MHANKaLMje. AKO Ce KOPUCTY Kao BE3UBHO
cpencTBo, Heliobond ce HaHocu y Bpno TaHkom cnojy. [la bucte Hakenn
ONTUMANHO TaHaK C1oj, N0 NOTPEeGY ynoTpebuTe BasaywHI CNpej.

—  AKO ce KOpUCTY Kao MPOBWAHM 3an1Bay 3a pucype, Heliobond ce mopa
HaHeTu y febrbem cnojy.

Hauun npumene

1. CpeacTso 3a pec

- CnposeauTe Harpusatbe xerbeHux refHnx noBpLunHa (B npunpemy
rnefu). Mo noTpe6u NoKpujTe N3NOXEHe AEHTUHCKE NOBPLUNHE
ajixe3nBHUM cpeacTBoM Syntac® Adhesive (Buan ynyTcTeo 3a ynotpeby 3a
Syntac) unu ogrosapajyhum matepujanom 3a nogory.

- \‘IeTKI/lLlOM nnn Kyrnactum UHCTPYMEHTOM HaHeCuTe TaHak CﬂDj
Heliobond-a Ha HarpueHy rnefjHy noBpLIMHY.

- OnTUManHo TaHak cnoj Moxe ce nocTuhn ynotpebom BasgyLHor cnpeja.

— AKO Ce KOpUCTY y KOMOUHALMjI Ca KOMMO3UTIMA 3a LieMeHTUpatbe KOjit
nonnMepu3yjy Ha CBETNY, Huje NoTpeGHa OfBOjeHa Nonumepu3aLmja
Heliobond-a. Kop avpekTHnx pecTaypaumja oasojeHa nonumepusaumja
jecTe noTpe6Ha: TpeTupajTe cBETNOM y Tpajatby of 10 CeKyHam y3
WHTeH3MTeT cBeTnocTM of 500 Ao 1100 mW/cm?.

- Hawouerbe komnosuTa.

- TMonumepu3sayuja komnosura.

- 3aBpuwHa obpaa pecraypaupje.

2. MposuaHu 3anuBay ducypa u jamuua

- CnposepuTe Harpusare rnehHux (Bugn
rnebhn).

- Hanecure Heliobond y ¢pucype oprosapajyfhim nHcTpymeHTom unn
yeTKMLIOM. BopuTe pauyHa fia ce He CTBOPe Ba3ayLuHN Mexypuhn n
cavekajte oKo 15 cekyHan paau neHeTpauvje.

- Cnposeaute nonnmepusaumjy CBeTIOM y Tpajatby o 20 CeKyHaN y3
WHTEH3WTET cBeTNOCTY 04 500 Ao 1100 mW/cm?.

- HakoH nonumepu3saumje, oacTpaHUTe MHXMBUpPaHK cnoj. Mposepute
OKITy31jy 1 YKNOHWTE BULLIAK MaTephjana.

3. Mpunpema penapatypa Ha 6a3n cmona

- Orpyb6ure rnatke CMOMHe NOBPLINHE.

- Mo notpe6u HaHecute Monobond® Plus (nornepajte ynyTcreo 3a
ynotpeby 3a Monobond Plus).

- Hanecure Heliobond y TaHkom cnojy (no notpe6u ynotpeburte BaaywHn
cnpej).

- CnposeauTe nonumepusaumjy CBETIOM y Tpajatby o 10 cekyHan y3
WHTEeH3UTeT cBeTnoCcTY o4 500 Ao 1100 mW/cm?.

Monumepusauuja

- Bpeme nonumepusauuje o 10 ceKyHAu je AOBOMBLHO 3a TaHKe Clojese Kaj
je nHTeH3uTet ceTnocT og 500 Ao 1100 mW/cm?2.

- [le6rbu cnojesu (HNp. KOA 3an1Batba) 3axTesajy 20 CeKyHAV 3a
CTBPAbaBatbe Kafl je MHTEH3UTET CBETNOCTY of 500 Ao 1100 mW/cm?,



- CBeTnocHy coHpy Tpeba ApxaTii Ha pacTojatby kpahem og 5 mm of
nospumHe Heliobond-a, a coHpa He cMe Aa foAVPHE HeMoNMMepPKU30BaH
matepujan.

Hanomena

- Heliobond ce He cMe n3naraTv MHTEH3VBHOM CBETIY 32 BpeMe HaHOLIEHA,
jep To 3HaTHO ckpafiyje pacnonoxueo Bpeme obpage.

- Ako ce Heliobond kopuctu Kao r noj (Hnp. 3a ),
Ha NOBPLUKHY HaKOH NMonMMepH3aLiuje ocTaje TaHKM Coj
HENoNMMEpIU30BaHOT NIENJbIBOT MaTepujana ycned nHxnbuunje
KuceoHnkom. [penopyuyje ce Aa OBaj CN10j OACTPaHWUTE BaTepONHaMa,
Kyrnnuuama unv nonvparbem.

YHchrBo 3a YyBatbe N CKnaguwTerbe
3atBopuTe GouMLY OMaX HaKoH ynioTpeGe. Vi3naratbe CBeTiy 4OBOAN A0
npeBpeMeHOr MonMMepu3oBatba.

- YysaTu Ha: 2-28 °C/ 36-82 °F.

- Hemojre kopuctuti Heliobond HakoH ucTeka poka Tpajatba.

- Pok Tpajatba: BUAW HanomeHy Ha 604ML/NaKoBakby.

Ynosopetwe

V36eraBatu koHTakT Heliobond-a ca KOXoM, Cy30KOXOM 11 04MMa.
Henonumepusosaru Heliobond moxe npoyspokosatu cnaby pesepanbunty
VpUTaLMjy MM ONLTY NPeoCeT/bUBOCT Ha MeTakpunate. Komepuujante
MeAunLMHCKe PYKaBULE He NpyXKajy 3alUTUTY NPOTUB ceH3nbununyher fejctea
MeTaKpunaTa.

YysaTu BaH Aomaluaja feue!
Camo 3a ynotpeby y cromatonoruju!

Osaj npou3sop je passujeH camo 3a ynoTpeby y cTomaTonoruju. Mopa ce KopUCTUTY CTPOro
npewma ynyTcTey 3a ynotpe6y. Mpoussofiay He Npey3vMa OATOBOPHOCT 3a WTeTe Koje Mory.
HacTaTi 360 HENOWLITOBak-a yNyTCTBa 3a ynoTpeby unu 36or Heoarosapajyhe obnacti
npyMeHe. KOPUCHYIK je AyaH ia UCMTa NOAECHOCT NPOM3BO/A U CHOCY OArOBOPHOCT 3a
ynoTpe6y npoussoaa y 6uno Kojy CBPXy Koja Hitje U3pUYNTO HaseaieHa y YnyTcTBy 3a ynoTpeby.
Onuc npon3soza 1 NoAaLL He NPeAiCTaB/bajy rapaHUMjy CBojCTaBa i HUCY obaBesyjyhu.

MakepoHCKMN

Onnc

CBETNOCHO-NONMMEPU3MPaYKa eJHOKOMMOHEHTHa CMONa , HaMeHeTa 3a
TeXHWKaTa Ha Harpu3yBatbe Ha rnefTa Bo KOMOMHaLmja CO CuTe CBETIIOCHO-
NoNMMEpPU3NPaYKi PecTaBpaTUBHU MaTepujanii.

Cocras
Heliobond coppxu:
BucdeHon A gurnuumuaun
metakpunar (bis-GMA) 60% TeXMHCKV yaen
TpueTuneHrnukon
numetakpunat (TEGDMA) 40% TeXnHCKN yaen

MHAMKEL[VM
CpencTeo 3a 6oHAMpatbe 3a ajiXe31BHI PecTaBpaLyui.
- MposupHo cpeacTBo 3a Ha ducypm u pec

- Cnoj 3a 6oHavparbe Npu Kopekumja Ha M3paboTKM BP3 6a3a Ha cMona,
KOPOHKIA 11 MOCTOBY.

KoHTpanHankaumn
He kopucrete ro Heliobond ako e no3HaTo Aeka nauneHToT e anepriyeH Ha
6110 KOja Off HErOBMUTE COCTOJKM.

WnTepakynn

3a pa gobueTe onTUManHo GoxANpatbe Co rnefTa, Mopa Aa ja NpuMeHnTe
TeXHUKaTa 3a Harpu3yBatbe Ha rnerTa. KoHTaMMHaLwjaTa co NnyHKa unn Kps
Ha Harpu3aHata v 1CylueHa NoBPLUMHA Ha rnerfTa Ke ro YHULLTY fienyBarbeTo.
DeHonHuTe CyncTaHLy (HNp. eyreHon) ja MHxuGnpaaT nonMMepu3aLmjaTa.
Mopa pia ce 3bertysa ynoTtpe6ata Ha MaTepujanii 3a NOANONY WTO rA
coppXat oBie CyncTaHLM.

Annukayuja

Mpenapauwja Ha rnefta

- Bo3aBucHoCT off C1yyajoT, HakoceTe ja NOBpLIMHATA Ha rnefTa co
[AjaMaHT Ui UICYMCTETE ja BHUMATENHO CO abpasiBHO CPEACTBO (HMP. CO
npa. off GUMITajH 1 BOAA). He KopucTeTe NacTin Kou CoApKaT Macna unn
mactu. Co Toa Ke ce OTCTpaHaT eBeHTyasnHuTe OCTaToLM Of MaTepujanot
opi nopyorata Bp3 rnefTa. [loToa ncnnakHeTe u ucyleTe,

- Hawecerte ro Total Etch Ha noBplmHaTa Ha rnefTa WTo Tpeba Aa ce
o6paboTy n octasete Aa pearnpa 15 40 30 cekyram. MoToa BHUMaTENHO
vcnnakHeTe Co BOAEH MNa3 1 MCYLLIETe M4 Harpl3aHITe NOBPLUINHM CO
BO3/lyllIeH Cnpej (KopucTeTe camo BO3ayx 6e3 NpuMecy Ha Boaa 1 Macno).

- Mopa pa ce obe3beau cyso paboTHo none. Ce npenopavysa ynotpe6a Ha
Kodepaam.

- Harpu3aHaTa v ucylieHa NoBpLUMHa Ha rnefTa He CMee f1a Ce KOHTaMUHNpa
npef Aa ce HaHece Heliobond (gokonky noBplumHata fojae Bo KOHTaKT co
NyHKa UK KPB, ke MOpa Aa Ce NOBTOPAT NOCTamNKITe 3a Harpu3yBarbe n
cylerbe).

[fosupatbe

- [loauparbeTo 3aBuCK Of MHAMKaLMMTe. Kora ce KOPUCTI KaKo CPefCTBO
3a 6oHgupatbe, Heliobond Tpeba Aa ce HaHece BO MHOTY TEHOK C10j. AKO
€ noTpe6HO, KOpUCTETE BO3AYILIEH CMIPEj 33 Aa NOCTUTHETE ONTUMANHO
TEHOK CN10j.

- JloKOMKy Ce KOPUCTI KaKO MPOSMPHO CPECTBO 3a 3aeBatbe hrcypu,
Heliobond mopa aa ce HaHece Bo noaeben cnoj.

Hauwnh Ha HaHecyBame

1. CpepcrBo3a p 3a pecrasp

- Ce Harpu3yBaaT cakaHWTe NOBPLUMHIA Ha rnefTa (BUAW Npenapauyja
Ha rnerfTa). AKO e NoTpebHo, NOKPUJTE rv N3NOXEHIUTE MOBPLINHI Ha
[neHTUHOT co Syntac® Adhesive (Buav ynaTcTso 3a ynotpeba Ha Syntac)
NN COOfBETEH MaTepyjan 3a Nogyiora.

- HaHeceTe TeHoK c10j Ha Heliobond Bp3 HarpusaHata nopLunHa Ha rnefta
€O YETKMUKA MM TONYECT UHCTPYMEHT.




- 3apanocTUrHeTe ONTUMANHO TEHOK C0j, ynoTpebeTe BO3AyLIEH CrPe).

- AKO Ce KOPUCTY BO KOMBMHaLMja CO KOMMO3MTYA 3a LiIeMeHTMpatbe
LWTO NOAMMEPHM3NPAAT Ha CBETNO, He € NOTPEBHO AONONHUTENHO
nonumepusupare Ha Heliobond. Kaj aupekthu pectaspauuu Heliobond
Tpeba noce6Ho Aa ce nonumepm3smpa. Monumepusnpaje Bo Tpaetbe o
10 CeKyHAM CO VHTEH3UTET Ha cBeTnoTo oA 500 Ao 1100 mW/cm?.

- HaHecyBatbe Ha KOMNO3WTOT.

- Tonumepu3saymja Ha KOMMNO3UTOT.

- 3aepuuHa obpaboTka Ha pectaspalinjaTa.

N

MposupHo cpeACTBO 3a 3aneBatbe Ha GUCYpY 1 jaMnyKn

- Ce Harpu3yBaaT cakaHWTe NOBPLUIMHIA Ha rnefTa (BUAV Npenapaumja Ha
rnerra).

- Hanecete ro Heliobond Bo ¢pucypute co nomow Ha cooaseteH
VHCTPYMEHT WM YeTKnyKa. /3bernyBajTe cosaBarbe Ha BO3AYLIHN
Meypuutba 11 NoYeKajTe okony 15 cekyHaN ioAeKa AenyBa MaTepujanort.

- Monumepu3mpajTe CO CBETNO BO Tpaete 0ff 20 CEKyH/N CO NHTEH3UTET Off
500 go 1100 mW/cm?2.

- o cTBpAHYBabETO, OTCTPAHETE ro MHXMGNPaHIOT Coj. lposepeTe ja

OKMy3ujaTa 1 UCTPYrajTe ro npekyMepH1oT MaTepujan.

w

Mpenapauvja Ha M3paboTky BP3 6a3a Ha cMona

- HabpasgeTe r1 Ma3HWTe NOBPLUMHM BP3 6a3a Ha cMona.

- Ako e notpe6Ho, HaHeceTe Monobond® Plus (Buaw ynatcTeo 3a ynotpe6a
Ha Monobond Plus).

- HaHeceTe TeHoK cnoj Ha Heliobond (kopuctete Bo3pyiweH cnpej ako e
noTpe6Ho).

- TMonumepusnpajre co CBETNO BO Tpaetbe 0f 10 CeKyHAN CO UHTEH3UTET O

500 go 1100 mW/cm?2.

nunmmepmsauma
BpemeTo Ha nonmepu3aumja of 10 cekyHau e I0BOHO 3a TeHKN CloesI
€O UHTEH3WTET Ha cBeT/I0TO of 500 4o 1100 mW/cm?2.

- 3anopebenute cnoesu (HNp. Kaj 3aneBarba) NOTPeGHM ce 20 cekyHAN Ha
CTBPAHYBatbE 1 CBETNO CO UHTEH3UTET 04 500 Ao 1100 mW/cm?.

- CoHparta co cBeTnIo Tpeba Ala Ce APXKI Ha pacTojaHie Nomano of
5 mm Hap nospLunHaTta co Heliobond 1 He cmee pa ro gonvpa
HenonrMepusnpaHnoT matepujan.

Hanomena

- He u3noxysajre ro Heliobond Ha nHTeH3MBHO CBETNO 3a Bpeme Ha
HaHeCyBarbeTo 61/EjKIN TOa 3HaUMTENHO Ke rO CKPaTI BPEMETO Ha
obpabotka.

- Ako Heliobond ce kopucTy Kako noKpuBeH c1oj (HNp. Kako CPEACTBO 3a
3aneBatbe), N0 NonMepy3aLnjaTa ke OCTaHe TeHOK NOBPLUMHCKM CNOj 07
HenonMMepu3MpaH, Nennue Matepujan npeaussukaH of MHxMGMULMjaTa
Ha KucnopogoT. lMpenopaunueo e 0Boj CN1oj 1 Ce OTCTPaHM CO NamyyHn
TONYMHbA, NAMyYHN TAMMOHW UNIK CO NONMpare.

Hyaau:e W CKnagmnpatbe
Wnweto Aa Ce 3aTBOpV BeAHaLW no yno'rpeﬁa'ra M3noxeHocTa Ha
CBET/IHAa MOXe Aia Np T mja.
- Jlace uyBa Ha TemnepaTypa of 2 no 28 °C.
- [la He ce kopucTi Heliobond no ncrekot Ha poKoT Ha Tpaetbe.
- POK Ha Tpaetbe: BUAY Ha WULETO/NaKyBaHeTo.

Npepynpepysatse

[la ce n3berHysa KoHTakr Ha Heliobond co koxata/cny3okoxata unm

ouunte. Henonumepusupanmot Heliobond moxe aa npegussuka cnaba
peaep3M6MnHa wpvnauvlja nnn moxe Aa fosefe A0 onwTa npeyyBcTBUTENHOCT
KOH MeTakpunature. KOMEpL[MjaﬂHMTe Me[NUVHCKW pakaBuLUu He npyxaat
3awTvTa npoTms CeHEMﬁMﬂMpa\IKOTO gejc'rso Ha MeTakpunature.

Martepujanort aa ce uysa BOH Jodar Ha Aeuaral
Camo 3a ynotpeba Bo cromatonorujara!

0BOj NPON3BOA € pa3sB1eH Camo 3a ynotpeba Bo cromatonorujarta. Tpeba Aa ce kopucTn
CTPOrO CNopez ynaTcTeoTo 3a ynotpeba. PoN3BoAUTENOT He Npe3ema OArOBOPHOCT 3a

WITETV LITO MOXAT fia HaCTaHaT NOPaV HENOUNTYBarbe Ha yNaTCTBOTO 3a ynoTpe6a unn
MOMHaKBO KOPUCTEHE Off NPONMLIAHOTO NONIE Ha MPUMEHa. KOPUCHUKOT e 0AroBOpeH Aa ro
TeCTVpa NPON3BOAOT BO OAHOC HA HEroBaTa NOrOAHOCT 1 yrioTpe6a 3a 61no Koja Len WTo He e
eKCNAVLUTHO HaBefeHa B0 yNaTcTBOTo, OMICOT 1 NOAATOLIUTE He NPETCTaByBaaT rapaHuyja Ha
CBOjCTBATA U He Ce 06BP3yBaUKM.

Onucanune

®OTOI’I0"IVIMEPM3VIP3LL[6, €1HOKOMMOHEeHTHa aAxe3nBHa cncTema 3a
ONTUMU3MPaHe Ha TeXHNKaTa Ha eLBaHe Ha emaiina B KOM6VIHaLlVIF| C BCUYKN
boTononnmepusnpaLyy pecTaBpaLioHHN MaTepuani.

CbcTas

Heliobond cbabpxa:

Bis-GMA 60 TernosHu %.
TpuetuneH rankon AUMeTakpunat 40 TernoBHm %.
MokasaHua

- BoHAVpaLL areHT 3a afxe3nBHY pecTaBpaLyi.

- Mpo3payeH cunaHT 3a GUCypy 1 pectaBpaLni.

- AAXESME 3a nonpasKa Ha KOMMO3WUTHW, KOPOHW UK MOCTOBU
KOHCTpYKLMK.

I'IpomaonoKazaHml
Heliobond He TpaGBa Aa ce 3non3Ba ako e M3BECTHO, Ye NaLNEHTUTE Ca
anepruyHn KbM HAKOA OT CbCTaBKUTE.

B3aumopeicTeua

3a fja ce NOCTUrHe ONTMMANHO CBbP3BaHe KbM eMalina TpAbBa aa ce M3non3sa
TeXHIKa Ha TOTaNHO eliBaHe Ha eMaiina. 3aMbpCABAHETO Ha ellHaTaTa

¥ NOACYILIeHa NOBBPXHOCT CbC CIOHKa NN KPbB OTCNabBa TO31 eeKT.
DeHonHy BellecTBa (Hanp. eBreHoN) MHXMGMpaT nonumepu3auuaTa. Tpadea
7a ce n36area ynotpe6ata Ha MaTepuant, CbibpxKalli Te3n Cy6CTaHLum.

Mpunoxenne
MoproToBKa Ha emaiina



- B3aBucumocT ot cilyyas, B3emeTe BbB $asa NOBbPXHOCTUTE Ha eMaiina
KOWTO CflefiBa Aa ce 06paboTAT, C NOMOLLTa Ha AuamaHTeH Gopep nan
V1 NoumcTeTe BHUMATENHO € abpa3uB (Hamp. npax oT nem3a v Bofa).
He n3non3saitte Ma3sHa nacra. Mo T0311 HaunH TpAGBa Aa Ce OTCTPAHAT
€BeHTya/Hu1 3aMbPCABaHMA NO eMaiina. Cnefj Toa M3nnakHeTe n
noacyuwere,

- Hanecerte Total Etch BbpXy NOBbPXHOCTUTE Ha eMaiina, KOUTO Lie
ce 06paboTBarT 1 ro ocTaseTe Aa nogencrsa 15-30 cek. Cneg ToBa
BHUMaTeNHO 13NNakHeTe C BoAa v NOACyLeTe ¢ 06e3macneH Bb3ayx noa
HanAraxe.

- Tpabsa aa ce ocurypu cyxo paboTHo none. B naeantua cnyyaii, Tpabsa aa
ce nocTasm kopepaam.

- EuyaHaTa 1 NojCyLIeHa NOBbPXHOCT Ha eMalina He TpAGBa fa ce
3amMbpcABa Npeau HaHacAHeTo Ha Heliobond (ako noBbpxHOCTTa nonagHe
B KOHTAKT CbC C/IIOHKA N KPbB, TPABBa f1a Ce MOBTOPAT NpoLieAypuTe Ha
eliBaHe 1 MofCyLIaBaHe).

NosupaHe

- [loaTa 3aBucK OT NOK3aHNATa. KoraTo ce 13non3Ba KaTo 6oHf TpAbBa aa
Ce HaHacA MHOro TbHBK c/1oit Heliobond. Ako e Heobxoaumo nsnonssaiite
Bb3/lylliHa CTPYA 3a NOCTUTaHE Ha ONTUMANHO TbHBK CIOMA.

- Koraro ce n3non3sa kaTo npo3payeH cunaHT 3a pucypw, Heliobond
TpAGBa a Ce NpUnara Ha No-nTbTeH CNON.

HauwH Ha npunoxexue

1 areHT 3a pec

- KenaHuTe noBbPXHOCTY ce 06PaBOTBAT C eLiBaLl| areHT (BuXTe
NO/IrOTOBKa Ha eMaiina). AKO @ He06X0/IMO, OroNeHITe IeHTHOBM
NOBBLPXHOCTM TPAGBa Aa ce NOKPUAT cbe Syntac® Adhesive (BuxTte
VHCTPYKUWuTe 32 ynoTpeba Ha Syntac) unv ¢ Apyr NOAXOAAL MaTepuan.

- HaHecere TbHBK 10t Heliobond Bbpxy eLBaHua emaiin ¢ nomowyTa Ha
yeTKa wn Tyndep.

- ONTUManHO TbHBK COI MOXe Aa ce NOCTUrHe Ypes 13non3saHe Ha
Bb3[ylUHa CTPYA.

- Akoce B c doror p LMMeHTMpalLmn
komno3uT, Heliobond He usncksa otaenHo nonnmepusupate. Mpu
AVPEKTHU pecTaBpauun e H OTAEeNHO Ha
Heliobond: ¢otor aliTe B PO Ha 10 ceKyHAN ¢

W3non3BaHe Ha CBETAMHA C MHTeH3uTeT oT 500 4o 1100 mW/cm?2
- HanacaHe Ha komno3uTa.
- I'Ioanepm;aLmn Ha KomnosuTa.
- MonupaHe Ha pectaspaluaTa.

]

Mpo3spayeH cunaHT 3a pucypin 1 AMKIA

- KenaHuTe NoBbLPXHOCTU ce 06PabOTBAT C eLyBaLL areHT (BUXTe
noAroToBKa Ha emaina).

- Heliobond ce HaHacs BbB ¢prcypuTe C NOMOLLTa Ha NOAXOAALL NHCTPYMEHT
vnu yeTka. TpabBa Aa ce n36ArBa HaBNM3aHe Ha Bb3fyX v TpAGBa Aa ce
M3yaKaT OKONo 15 cekyHau Bpeme 3a NeHeTpaLvs.

- [Monumepu3snpaliTe CbC CBETAMHA B NPOAbIXEHMe Ha 20 CeKyHan npn
WHTEH3MTET Ha CBeT/InHaTa ot 500 Ao 1100 mW/cm?.

- Cnepn 1MATa OTCTPaHeTe cnoit. Mposepete

OKIy31ATa 1 OTHEMETE U3NMLIHNA MaTepuan.

3. ToaroToBKa Npy pecTaBpaLyit OT KOMMO3NT

~  AbpasupaiiTe NOBbPXHOCTTA HA KOMMO3WTa.

- Ako e HeobxoanMmo HaHecete Monobond® Plus (BuxTe MHCTPYKLuUTE 3a
ynotpeba Ha Monobond Plus).

- HaneceTe ToHBK 1ot Heliobond (13nonssaiite cTpys Bb3gyx ako e
Heobxoanmo).

- TMonumepu3npaiiTe CbC CBETMHA B MPOAbIKEHME Ha 10 ceKkyHaN npu
VHTEH3UTET Ha cBeTAMHaTa ot 500 Ao 1100 mW/cm?.

Monumepusauua

- TpogbMXUTENHOCT Ha NoNMMepK3aLyaTa oT 10 CeKYHAN e 0CTaTbYHa 38
TbHKM ClI0eBE NPV UHTEH3UTET Ha CBeTMHaTa ot 500 4o 1100 mW/cm?2

- Mo-pebenn cnoese (Hanp. 3aneyaTBaHe) M3MCKBAT BpeMe Ha
nonumepu3aLms oT 20 CEKYHAN NP Ha UHTEH3UTET Ha CBETANHATa OT
500 go 1100 mW/cm?2.

- VI3TOYHMKDBT Ha CBETANHA TPABBa Aa € Ha NO-Manko OT 5 mm Haj
noBbpxHoCTTa Ha Heliobond 1 He TpAbBa aa ce ponnpa fo
HemnonMMep13NpaHna Matepuan.

3abenexka

- Bnpoueca Ha HaHacAHe He u3naraiite Heliobond Ha uHTeH3MBHa
CBETNMHa, NOHEXe TOBA Liie CbKPaTV 3HAUNTENHO BPEMETO 3a paboTa.

- Ako Heliobond ce n3non3sa kato nokpuBaLy covi (Hanp. cunanT),
Cfleq NonMMepn3aLnATa No NOBbPXHOCTTA Lije OCTaHe ThbHBK Coi
HernonMMepu3npaHx, Nenkas Matepuan B pesynTar Ha MHXMBUPaHeTo oT
Kucnopoza. Mpenopbysa ce To31 o ia Gbjje OTCTPaHEH C NaMyyHM
PONIKM UAW Ype3 NoNnpaHe.

CbxpaHeHue

- 3atBapsiiTe byTunkata HeabaBHO cnep ynotpe6a. i3naraHeTo Ha
CBET/IMHA MOXe /1a NpeAun3BIKa NPexXaeBpeMeHHa NnonuMepu3aLna.

- CoxpaHeHue: 2-28 °C.

- Heu3snonsgarite Heliobond cnep n3tnyaxe Ha cpoka Ha rofHOCT.

- Cpok Ha rofHocT: BuxTe ot6enasaHoTo Ha byTunkaTta/onakoBKata

BHumatue

Tps6Ba Aa ce n3barsa koHTakT Ha Heliobond ¢ koxata/ aurasuuute unn
ouunte. Henonumepusuparusa Heliobond moxe aa npeaussuika neko o6patumo
[ApasHeHe nnn 4a Aosefe [0 061a CeHCMBUNN3aLNA KbM METaKpunaT.
Hannynure Ha nasapa meMUVHCKW PbKaBMLW He OCUTypABaT 3alnTa cpeLuy
CEHCVI6I/IJ'II/I3VIpaLI.lVIﬂ E¢eKT Ha MeTakpunature.

[la ce cbxpaHABa Ha HelOCTbNHY 3a flelja MecTal
3a ynotpe6a camo ot cTomatonosu!

MpenapatbT e paspaboteH camo 3a cTomaTonioruuHa ynotpeta. fla ce npunara npu
CTPMKTHO Cna3Bane Ha HCTpYKUUWTe 3a yIoTpe6a. 3a LieTH, Bb3HKHANM OT Hecna3BaeTo

Ha VHCTPYKUMWTE Wi p YyKasaHoTo, He Hoch
0TT0BOPHOCT. MOTPEBUTENAT € [UTbXKeH Ha CBOA OTTOBOPHOCT A2 NPOBEPM NPOAYKTTe 3
TAXHaTa rOAHOCT N T3a 3a uenu, 0cobeHo aKo Tesn

eV He Ca U3PYYHO MOCOUEHN B MHGOPMALATA 3 yNOTpe6a. ONVICAHWATa 1 aHHMTE He
MPeACTaBNABAT rapaHLWA 3a CBOWMCTBATA Ha NPenapara U He Ca 3aAbiKasally.



Pérshkrimi

Rezine lidhése njékomponentéshe, fotopolimerizuese, pér optimizimin e
teknikés me ashpérsim smalti, e aplikueshme me ¢do lloj materiali restaurues
fotopolimerizues.

Pérbérja

Heliobond-i pérmban:

Bis-GMA 60 % té peshés
Trietilen glikol dimetakrilat 40 % té peshés

Indikimi

- Agjent lidhés pér restaurime me ngjitje.

- Mbyllés transparent pér té cara dhe restaurime.

- Shtresé lidhése pér riparimin e urave dhe kurorave ose punimeve me
rezine.

Kundérindikimi
Heliobond-i nuk duhet té pérdoret né qofté se dihet qé pacienti éshté alergjik
ndaj ndonjérit prej pérbérésve.

Ndérveprimet

Pér té arritur lidhje optimale me smaltin, duhet zbatuar teknika me ashpérsim
smalti. Ndotja e sipérfaqes sé ashpérsuar e, mé pas, té tharé té smaltit me
péshtymé ose gjak do ta pengojé kété efekt. Léndét fenolike (p.sh. eugenoli)
e pengojné polimerizimin. Pér kété arsye, duhet shmangur pérdorimi i
materialeve bazé qé pérmbajné léndé té tilla.

Aplikimi

Pergatlt)a e smaltit
Sipas rastit, pjerrésoni me diamant sipérfaget e smaltit qé do té trajtohen
ose pastrojini me kujdes me material abraziv (p.sh. pluhur shpani dhe
ujé). Mos pérdorni pasta qé pérmbajné yndyré. Né kété ményré duhet
€ largoni prej smaltit edhe ndonjé mbetje t&€ mundshme té materialeve
bazé. Pas késaj, shpelajeni dhe thajeni.

- Vendoseni Total Etch né sipérfaget e smaltit qé do té trajtoni dhe Iéreni
é reagojé pér 15-30 sekonda. Pastaj, shpelajeni me kujdes me uje te
rrjedhshem dhe thani sipérfaget e ashpérsuara me rrymé ajri (pérdorni
vetém ajér pa ujé dhe pa vaj).

- Duhet té siguroni njé fushé té thaté operatore. Mé e mira éshté té
vendoset njé ndarése gome.

- Sipérfagja e ashpérsuar dhe e tharé e smaltit nuk duhet té ndotet
para aplikimit té Heliobond-it (né qofté se sipérfagja bie né kontakt
me péshtymé ose gjak, procedurat e ashpérsimit dhe tharjes duhen
pérséritur).

Doza

- Doza varet nga indikacioni. Kur pérdoret si agjent lidhés, mjafton njé
shtresé Heliobond-i shumé e hollé. Nése éshté nevoja, pérdorni rrymé ajri
pér té pérftuar njé shtresé té hollé aq sa duhet.

- Kur pérdoret si mbyllés i tejdukshém i té carave, Heliobond-i duhet
aplikuar me shtresé mé té trashé.

Metoda e aplikimit

1. Agjent lidhés pér restaurime me ngjitje

- Ashpérsoni sipérfaget e déshiruara té smaltit (shihni Pérgatitjen e smaltit).
Nése éshté nevoja, mbuloni sipérfaget e ekspozuara té dentinés me
Syntac® Adhesive (shihni Udhézimet e pérdorimit pér Syntac) ose ndonjé
material bazé té pérshtatshém.

- Aplikoni njé shtresé té hollé Heliobond-i mbi sipérfagen e ashpérsuar té
smaltit, duke pérdorur njé furcé ose njé instrument sferik.

- Njé shtresé e hollé optimale mund té pérftohet duke pérdorur rrymé ajri.

- Kur pérdoret se bashku me kompozite fotopolimerizuese stukuese,
Heliobond-i nuk kérkon polimerizim mé vete. Pér restaurime té
drejtpérdrejta, Heliobond-i duhet polimerizuar vegmas. Fotopolimerizoni
pér 10 sekonda duke pérdorur njé drité me intensitet 500 deri
1100 mW/cm?.

- Aplikimi i kompozitit.

- Polimerizimi i kompozitit.

- Lémimiirestaurimit.

2. Mbyllés transparent pér té cara dhe thellime

- Ashpérsoni sipérfaget e déshiruara té smaltit (shihni Pérgatitjen e smalti 1)

- Aplikoni Heliobond né té carat duke pérdorur njé instrument ose furcé té
pérshtatshme. Shmangni xhepat e ajrit dhe prisni aférsisht 15 sekonda pér
1€ lejuar depértimin.

- Polimerizoni me drité pér 20 sekonda, duke pérdorur drité me intensitet
prej 500 deri 1100 mW/cm?,

- Pas fotopolimerizimit, higeni shtresén e penguar. Kontrolloni kontaktin
mes dhémbéve dhe largoni me gérryerje ¢do material té tepért.

3. Pérgatitja e punimeve riparuese me rezine

- Ashpérsoni sipérfaget e [émuara té rréshirés.

—  Nése éshté e nevojshme, aplikoni Monobond® Plus (shihni Udhézimet e
pérdorimit pér Monobond Plus).

- Aplikoni njé shtresé té hollé Heliobond-i (pérdomi rrymé ajri, po té jeté
nevoja).

- Polimerizoni me drité pér 10 sekonda, duke pérdorur drité me intensitet
prej 500 deri 1100 mW/cm?.

Polimerizimi

- Pérshtresa té holla mjafton njé polimerizim prej 10 sekondash, duke
pérdorur drité me intensitet prej 500 deri 1100 mW/cm2

- Shtresa mé té trasha (p.sh. mbyllje) kérkojné 20 sekonda pér t'u
polimerizuar, me intensitet drite prej 500 deri 1100 mW/cm?

- Sonda e drités duhet mbajtur mé pak se 5 mm mbi sipérfagen e
Heliobond-it dhe nuk duhet lejuar té preké materialin e papolimerizuar

Shénim

- Mos e ekspozoni Heliobond-in ndaj drités sé forté gjaté aplikimit, meqé
kjo do ta shkurtojé ndjeshém kohén e punés.

- Né qofté se Heliobond-i pérdoret si shtresé mbuluese (p.sh. mbyllés), njé



shtresé e hollé materiali té ngjitshém, té papolimerizuar do té mbetet né
sipérfaqe pas polimerizimit, pér shkak té efektit pengues té oksigjenit.
Rekomandohet qé ta largoni kété shtresé me njé top pambuku ose me
polishim.

Ruajtja

- Mbylleni shishen menjéheré pas pérdorimit. Ekspozimi ndaj drités mund
€ ojé né polimerizim té parakohshém.

- Ruajtja: 2-28°C.

- Mos e pérdorni Heliobond-in pas datés sé skadimit.

- Data e skadimit: Shihni shénimin né shishe/ambalazh.

Paralajmérim

Mos lejoni gé Heliobond-i té bjeré né kontakt me lékurén, membranat mukoze
ose syté. Heliobond-i i papolimerizuar mund té shkaktojé irritim té lehté, té
kthyeshém, ose té ¢ojé né mbindjeshméri té pérgjithshme ndaj metakrilateve.
Dorashkat sanitare gé shiten né treg nuk ofrojné mbrojtje ndaj efektit
mbindjeshmues té metakrilateve.

Mbajeni materialin larg fémijéve!
Vetém pér pérdorim stomatologjik!

Ky material &shté zhvilluar pér t'u pérdorur vetém né praktikén dentare. Pérpunimi duhet kryer
duke ndjekur me rreptési Udhézimet e Pérdorimit. Nuk do té pranohet asnjé pérgjegjshméri pér
déme té shka nga imi i Udh&zimeve ose i zonés sé indikuar pér aplikim. Eshté
pérgjegjési e pérdoruesit qé t'i testojé produktet pér pérshtatshméri dhe pérdorim pér cfarédo
qéllimi tjetér t& paspecifikuar né ményré té hapur né Udhézimet. Pérshkrimet dhe t& dhénat nuk
ofrojné ndonjé garanci pér atributet dhe nuk jané detyruese.

Descriere

Résina adeziva mono-component, fotopolimerizabila, pentru optimizarea
tehnicii de gravaj acid al smaltului in combinatie cu toate materialele
restaurative fotopolimerizabile.

Compozitie

Heliobond contine:

Bis-GMA 60% de masa
Dimetacrilat de trietilenglicol 40% de masa

Indicatii

- agent de legdtura pentru restaurari adezive.

- sigilari transparente pentru santuri si restaurari.

- strat de legatura pentru repararea lucrérilor executate din rasina, a
coroanelor si a puntilor.

Contraindicatii
Heliobond nu trebuie utilizat daca pacientii sunt alergici la oricare dintre
ingredientele acestuia.

Interactiuni

Pentru a obtine o legétura optima pe smalt trebuie aplicatd tehnica de gravaj
amelar. Contaminarea smaltului gravat si uscat cu saliva sau sange va anula
efectul gravajului. Substantele fenolice (de ex. eugenolul) inhiba procesul

de polimerizare. De aceea trebuie evitata utilizarea de materiale de baza
continand aceste substante.

Tehnica de lucru

Pregatirea smaltului

- Dupa caz, suprafetele amelare care urmeaza sé fie tratate se vor bizota cu
o freza diamantata sau se vor curéta cu grija cu un material abraziv (de
ex. pumice si apa). Nu se vor folosi paste uleioase sau grase. Reziduurile
posibile de la materialele utilizate trebuiesc indepartate la fel de pe
suprafata smaltului. Apoi se va spala si usca suprafata.

- Seaplica Total Etch pe suprafetele de smalt pregétite si se lasa sa
actioneze pentru 15-30 s. Apoi se spald atent cu jet de apa si se usuca
suprafetele gravate acid (se va folosi doar aer uscat, degresat).

- Trebuie sé se asigure un spatiu de lucru uscat. Ideala este amplasarea unei
digi de cauciuc.

- Suprafata gravata si uscata a smaltului nu trebuie sa mai fie contaminata
inainte de aplicarea Heliobondului (daca intervine contactul cu saliva sau
sange, trebuie repetatd gravarea si uscarea).

Dozare

- Dozarea depinde de domeniul de aplicabilitate. In cazul utilizarii
produsului ca agent de legatura trebuie aplicat un strat de Heliobond
cat se poate de subtire. Daca este necesar, stratul subtire optim se poate
obtine cu ajutorul unui jet de aer.

- Atunci cand Heliobond este utilizat pentru sigilarea transparenta a
fisurilor, acesta trebuie aplicat intr-un strat mai gros.

Metoda de aplicare

1. Caagent de legatura pentru restaurari adezive

- Sevor grava suprafetele de smalt dorite (vezi sectiunea referitoare
la pregatirea smaltului). Daca este necesar, suprafetele de dentina
neacoperite se vor trata cu adezivul dentinar Syntac® (vezi instructiunile
de folosire Syntac) sau un material de baza adecvat.

- Heliobond se va aplica pe suprafata de smalt gravata in strat subtire, prin
pensulare sau cu un instrument cu bild.

- Unstrat optim, subtire poate fi obtinut prin aplicarea unui jet de aer.

- Daca este utilizat in combinatie cu compozite de cimentare fotopoli-
merizabile, Heliobond nu necesita o polimerizare separata. Pentru
restaurarile directe, este necesard polimerizarea separata a materialului
Heliobond: se va fotopolimeriza timp de 10 s utilizdnd o intensitate
luminoasa de 500 pana la 1100 mW/cm?

- Seaplica materialul compozit.

- Se polimerizeaza compozitul.

- Sefiniseazd restaurarea.

N

Sigilarea transparenta a santurilor si a fosetelor

- Sevor grava suprafetele de smalt dorite (vezi sectiunea referitoare la
pregatirea smaltului).

- Heliobond se va aplica in santuri cu un instrument adecvat sau o pensula.



Se va evita incorporarea de bule de aer si se va astepta aprox. 15 s pentru
a permite penetrarea.

- Seva fotopolimeriza timp de 20 s folosind o intensitate luminoasé de
500 pana la 1100 mW/cm?,

- Dupa polimerizare, se va indeparta stratul inhibat. Se va verifica ocluzia si
se va indeparta eventualul exces de material.

w

Reparatii intra-orale

- Prelucrati in vederea cresterii rugozitatii suprafetele netede de rasina.

- Dacé este necesar, se va aplica Monobond® Plus (vezi instructiuni de
folosire Monobond Plus).

- Seaplica un strat subtire de Heliobond (dacé este necesar, se subtiaza cu
un jet de aer).

- Se polimerizeazé timp de 10 s folosind o intensitate luminoasa de

500 pana la 1100 mW/cm?,

Polimerizarea
Un timp de polimerizare de 10 s este suficient pentru straturile subtiri
folosind o intensitate luminoasa de 500 pana la 1100 mW/cm2

- Incazul unor straturi mai groase (de ex. la sigilari) materialul se va
polimeriza timp de 20 s, folosind o intensitate luminoasa de 500 pana la
1100 mW/cm?,

- Fibra optica se va tine la o distanta mai mica de 5 mm deasupra suprafetei

tratate cu Heliobond, fara insa a atinge materialul nepolimerizat.

Observatie
in timpul aplicarii, nu expuneti Heliobond la lumin& intens, deoarece
altfel timpul de lucru scade considerabil.

- Dacé Heliobond este utilizat ca strat de acoperire (de exemplu, pentru
sigilare), un strat subtire de material lipicios, nepolimerizat, va raméne
pe suprafata dupéa polimerizare datoritd inhibarii de cétre oxigen. Se
recomanda indepartarea acestui strat cu rulouri de bumbac, pelete sau
prin lustruire.

Mod de pastrare

- Flaconul se va inchide imediat dupa intrebuintare. Expunerea la lumina
poate conduce la polimerizarea prematurd.

- Temperatura de pastrare 2-28 °C.

- Heliobond nu se va mai intrebuinta dupa expirarea termenului de
valabilitate.

- Termen de valabilitate: vezi indicatia de pe flacon/ambalaj.

Avertizare

Evitati contactul Helibond cu pielea/mucoasele sau ochii. Materialul Helibond
nepolimerizat poate avea un efect iritant usor, reversibil, sau poate duce la
sensibilizare generala fatd de metacrilati. Manusile medicale din comert nu
protejeazd impotriva efectului de sensibilizare indus de metacrilati.

Nu lasati materialul la indeména copiilor!
Numai pentru uz stomatologic!

Materialul este destinat numai pentru uz stomatologic. Materialul va fi utilizat strict in
conformitate cu prezentele instructiuni. Producétorul nu isi asuma responsabilitatea pentru
daunele rezultate in urma nerespectérii instructiunilor sau domeniului de aplicare indicat.
Utilizatorul este il pentru testarea ibilitatii produselor precum si pentru
folosirea acestora in orice alt scop decat cel stipulat in mod explicit in instructiuni. Descrierile si
informatiile nu pot fi invocate drept clauze de garantie in privinta caracteristicilor produsului si
nu au caracter de obligativitate.

Onucanune

CBETOOTBEPKAAEMbIil OfHOKOMMOHEHTHbI GOHANHIOBBbIN MaTepuan
AN onT TEXHUKM TD: 3Manm B Co! o BCemn
CBETOO NNOMBMPOBOYHBIMIA MaTeY

Cocras

Heliobond copeput:

Bis-GMA 60 % Bec.

[umeTakpunat TPUSTUNEHINKONA 40 % Bec.

MokasaHua

~  BOHAVHIOBbIN areHT ANA AAre3NBHbIX PeCTaBpaLAl.

- MpO3payHbiii MaTepuan ANA 3aneyaTbiBaHNA GUCCYp 1 pecTapaLi.

~  GOHAMHIOBBbIV CIIOW NPV NOYNHKE NONUMEPHBIX KOPOHOK UK
MOCTOBUAHbIX NPOTE30B.

MpoTtneonokasaxusa
He ncnonb3yiite Heliobond npu Hannuum y nauveTa anneprum K nio6omy 13
KOMMOHEHTOB MaTepuana.

B3aumopencTeus
[InA fOCTUXEHNA ONTUMANBHOTO CLEMNEHNA C 3Manbio JOMKHa
e bCA TEXHKA TP 3manu. Nonagaxue CrioHb! UM KPoBM

Ha NPOTPaBEHHYIO 1 BbICYLIEHHYIO IManb GyaeT NPenATCTBOBATb ITOMY.
DeHonbHble BeLLecTsa (HanpUMep, 3BreHos) MHIMBMPYIOT NoNMEpPU3aLNIo
- N03TOMY NPUMEHEeHe NPOKNAaA0YHbIX MaTepUanos, COAepXalynx Takne
BewecTsa AO/IKHO n3berarbea.

MpumeHenne

Honrowaxa amanu
B 3aBUCMMOCTY OT KIIMHYECKOTO Cyyas HeO6XOANMO BbINONHUTL
CKOC MOBEPXHOCTY 3Mai C OMOLLbIO alIMa3HOTO MHCTPYMEHTa N
T 0 0UNCTTb af ), IOPOLIKOM Mem3bl C BOAOIA
(He nCnonb3yiiTe MaciAHbIE AN XMPHbIE NaCTbl C abpasnsom). Takum
06pa3om, C IMan yAansoTCA BO3MOXHble OCTaTKI APYruX MaTepuanos.
[Nanee npomoiiTe 1 BbiCywwMTE.

- HaHecure Total Etch Ha o6pabaTbiBaemyto OBEPXHOCTb 1 BbiEPXUTE
15-30 cek. [Mocne 3T0ro akkypaTHO CMOATe BOfIHbIM CIpeem U TLaTeNbHO
BbICYLUITE NPOTPaBNIEHHbIE NOBEPXHOCTY CTPYeil BO3AyXa (Mcnonb3yiite
BO3/lyx 6e3 npumeceil Bofibl U Macna).

- Heobxoanmo obecneunTts nsonauuio pabouero nons. PekomeHayetca
npumeHeHue Kodpdepaama.

- He ponyckaiiTe KOHTaMUHaLWV NPOTPABNEHHOIA U BbICYLIEHHON
NOBEPXHOCTY 3Many Ao HaHecerua Heliobond (npu nonapaxuu




CIIIOHbI N KPOBY NOBTOPUTL MPOLIEAYPY TP: [
BbICYLINBAHMA).

Mosvposka

- Tpu NpUMEHEHM B KauecTBe GOHANHTOBOTO areHTa HeOGXOAMO
HaHOCWTb OYeHb TOHKWI cnoit Heliobond. Mpu HeobxoanmocT
MCoNb3y#iTe CTPYI0 BO3AyXa ANA AOCTUKEHUA ONTUMANbHOM TONLMHBI
cnoA.

- Tpy npumMeHeHnM B KauecTBe NPO3PayHOro MaTepuana Ana
3aneyatbiBaHuA puccyp Heliobond cnepyet HaHocuTb 6onee ToncTbimM
aoem

MGTOHVIKE npumeHeHna

1. BOHAMHIrOBbIl areHT ANA aAre3vBHbIX pecTaBpaLnit

- NpoTpaBuTe NOBEPXHOCTI 3Manu (cM. paspen ,MoaroToska smann”),
pY HEOBXOANMOCTU HAHECUTE Ha NOBEPXHOCTb OGHaXEHHOrO AEHTUHA
anre3us Syntac® (CM. UHCTPYKLMIO MO IpUMeHeHuIo Syntac) unn apyroi
NOAXOAAWMIA 6a3NCHbIN MaTepuan.

~  HaHecuTe ToHKWi ol Heliobond ¢ nomowybio Knctouku nin
CPepUYECKOro NHCTPYMEHTA.

- I/ICﬂOﬂbSyVITE CTpyto BO3AyXa ANnA AOCTUKEHUA ONTUMaNbHOro, TOHKOro
anoA.

- I'Ipvl MCNONb30BaHMM B COYETaHUN C HHOMGMPOEOHHMMM Komno3sutamun
cBeToBOro TBepAeHuA Heliobond He TpebyeT oTaenbHON NonuMepysaLmMn.
Mpw pa6oTe ¢ NPAMbIMI PecTaBpaLMAMU PEKOMEHAYETCA OTAeNbHARA
nonuvepusauus Heliobond: Bpema ocsewenuna 10 cek. npn
WHTEHCUBHOCTI CBETOBOTO M3NyyeHns oT 500 Ao 1100 MBT/cm2

- HaHeceHve komnosuTa.

- nOI'II/IMepI/BaL[VIR Komno3suTa.

[0] o6paboTka pec

2. Tposp i puvan ana saneya duccyp

- MpOTpaBuUTe NOBEPXHOCTb 3Mank (cM. pasgen “TMoarotoska amanu”).

- HaHecuTe Heliobond Ha guccypbi noaxoaawmm MHCTPYMEHTOM i ¢
MOMOLLbIO KNCTOYKN. M36eraiiTe 06pa3oBaHmA My3bipbKoB. Mogoxaute
npuM. 15 CeK., 4ToGbl MaTepuan MMen BO3MOXKHOCTb NEHETPUPOBaTb.

- MonUMepu3yiiTe CBETOM B TeueHue 20 CeK. P MHTEHCBHOCTY CBETOBOTO
u3nyyenms ot 500 o 1100 mBT/cm?.

- Mocie NoAMMEPU3aLMN YAANUTe MHrMGUPOBaHHbI CloiA. MposepbTe

C " ¢ nio6ble matepwuana.

3. MoproToBKa Kk i pec

- Tpunpaitte WepoxoBaToCTb IMaAKoN NOAMMEPHOI MOBEPXHOCTU.

- TMpu HeobxoanmocTI HaHecuTe Monobond® Plus (cm. MHCTpyKLMio No
npumeHeHunio K Monobond Plus).

- HaHecuTe Heliobond ToHKuM cnoem (npy Heo6XxoANMOCTY pacnpegenuTe
CTpyeii BO3fyxa).

- Heliobond nonumepu3yiite cBeTom: Bpema ocselyerma 10 cek. npu
VHTEHCMBHOCTY CBETOBOTO M3fly4eHusA ot 500 4o 1100 MBT/cm?.

Monumepusauua

- ANA TOHKUX CNIOEB OCTaTOYHOE Bpema ocBellieHa 10 cek. npy
WHTEHCUBHOCTI CBETOBOTO M3ny4eHus oT 500 Ao 1100 MBT/cm2

- bonee ToncTble cnou (HanpuMep, NPy 3aneyatbiBaHUM Grccyp)
Heo6X0ANMO Nonumepr30BaTh 20 CeK. PN NHTEHCUBHOCTY CBETOBOTO
n3nyyenua ot 500 o 1100 mBT/cm?.

—  paccTosHue OT cBeTOBOAa A0 noBepxHocTu Heliobond gomxHo 6biTb
Kak MOXHO MeHbLLUe (MeHbLUE, 4eM 5 MM) 1 He JOMKHO MPOUCXOANTD
CONPUKOCHOBEHNA C HE3aNoNUMePN30BaHHbIM MaTepuanom.

Mpumeyanne

- He octaenate Heliobond NOA NHTEHCUBHBIM NCTOYHMKOM CBETa BO BpemAa
NpUMeHeHWNA, T.K. 3TO 3Ha4YUTeNbHO COKpalaeT paﬁouee BpemA.

- npu ucnonb3oaHuu Heliobond B KauecTse MoKpbIBHOTO CNIOA (Hanpumep,
pu 3aneyaTbiBaHNM GUCCyp), ero TOHKII NOBEPXHOCTHBI CIOIA OCTaeTCs
He3anosNMepr30BaHHbIM 1 IMNKVM 113-32 MHTMGUPOBAHWA KUCNOPOROM.
PeKomeHayeTcA yAanATb 3TOT CIOV BaTHBIMY BaNVKaMI1, TaMMOHaMIn N
nonupoBaHuem.

XpaHeHune
- 3akpbiBaiiTe OYTbINOUKY Cpasy NOC/Ie UCNONb30BaHNA. KCMO3NLMA Ha
CBETY MOXeT Np K pemMeHHOI

- XpaHuTb npyu Temnepartype 2-28 °C.
- Heucnonb3ayiite Heliobond nocne okoHuaHusa cpoka rogHOCTU.

- CpoK xpaHeHus: CMOTpW Ha by ‘ynakoske. Mpeaynpexp
W3beraitte konTakta Heliobond c koxeit, cnusuctoit 06onoukoii
n B rnasa. Hesanc )BaHHbIiA Heliobond moxet

BbI3bIBaTb HEOONbILOE OGPGTVIMOE pasgpaxeHue i NpUBOANUTL K obuwen
CeHCMBMNM3aLNM K MeTaKpunatam.

Mepbl npeaoCcTOPOXHOCTH

W36eraiite koHTakTa Heliobond ¢ koxeit/cnusuctoit o6onoukoit unn

rnazamu. HeoteepxaeHHbiit Heliobond moxert Bbi3biBaTh nerkoe obparumoe
HYe v np K 061Lel CeHC MM K MeTakpunatam.

O6bluHble KVe nepyaTku He OT CeHcl mn K

MeTaKpunatam.

XpaHuTb B HeAOCTYNHOM AnA AeTei mecte!
Ansa uc TONbKO B C nn!

MPoAYKT pa3spaboTaH [11 NPUMEHEHIA B CTOMATONOT Y 1 MOANIEXUT CMOIb30BaHMIO TOMLKO
B COOTBETCTBUM C MHCTPYKLMEI NO NpUMeHeHNIo. Npon3BoanTeNb He HeCeT OTBETCTBEHHOCTU

E) B VHBIX LIEnAiX Wn 1 He COOTBETCTBYIOILee MHCTPYKLMAN.
Kpome Toro, notpe6uten 06a3aH Noj CBOK OTBETCTBEHHOCTb MPOBEPUTHL NPOAYKT Nepes ero
e Ha cooTBeTcTBME 1 b ANA NOCTaBNEHHbIX Leneld,

@CN 3TI Lient He YKasakbl B MHCTPYKLMN.

Onmc

DoTononimepHa 0AHOKOMMNOHEHTHa aAre3nBHa cMona AnA ONTUMI3aLii TeXHIKK
TpaBNeHHsA emani, Npu3HayeHa AN BUKOPUCTaHHA pa3om 3 GoTononiMepH1uM1
pecTaBpaLliiiHMM1 MaTepianamm.



Cknap

Cmona Heliobond mictuts:

BicdeHon-A rniugunmetakpunar 60 % Bar.
Tpuetunenrnikonio aumeTakpunat 40 % Bar.

TMoka3aHHA ANA 3aCTOCYBaHHA

- Cwmona ans apre3uBHoi pectaspallii.

- Mpo3opwit ywinbHioBay Ana repmeTnsavii dicyp Ta pectaspauii.

—  AAresuBHWI Wap ANA BAHOBNEHHSA KOMMO3UTHUX NOMG, KOPOHOK a6
MocTOonogibHNX NpoTesis.

MpoTtunokasaHHa
Cmony Heliobond He cnig 3acTocoByBaTu, AIKLLO BiJOMO, WO NaLliEHT Mae
aneprito Ha byAb-AKWI1 3 KOMMOHEHTIB.

3 iHWKUMK Np Tamn
LLlo6 AOCATI ONTUMANLHOrO 3B'A3KY 3 eManIo, C/liA 3aCTOCYBATH TEXHIKY
TpaBieHHA emani. 3abpyAHEeHHA NPOTPaBNeHO Ta BUCYLIEHO! NOBEPXHI eMani
CIMHOIO YU KPOB'I0 3HXKYE AKICTb 38'A3KY 3 eMansio. PeyoBnHi Ha OCHOBI
deHony (Hanpuknag, eBreHon) NepelKkofxaloTb nonimepu3aii. Cnig yHukati
BUKOPWCTaHHA MaTepianis Ana NPOKNAAOK, WO MICTATb Lii PeYOBUHU.

3acTocyBaHHA

Migrotoska emani

—  3anexHo Bif KniHiuHOi cuTyauii chopmyiiTe CKic emani 3a JONOMOrok
60pa 3 iaMaHTOBMM HamnNeHHAM abo peTenbHO OUNCTIT ii abpasuBom
(HanpuKnag, TOPOLIKOM Nem3i 3 BOA0I0). He BUKOPUCTOBYIATE XUPHY
a60 MacnAHUCTY NacTy. Takum YHOM BUAANITb 3 eMani MOXNBI 3aNMLIK1
Martepianis Ana npoknagku. MoTim npomuiiTe Ta BUCYWITB ii.

- Hanecitb Total Etch Ha noBepxHi emani o 06pobnsioTbCA Ta faiTe
oMy noaisaTi BnpoAoex 15-30 c. Micna uboro obepexxHo npomuitte
NpOTpaBneHi NoBepXHi BOAOI0 Ta BUCYLLITb CTPyMeHeM NnoBiTpa
(BMKOPUCTOBYiATE NNLLIE CyXe MOBITPA 63 XOAHOTO BMICTY oniii).

- Pobounit npocTip Mae 6yTu LinKoBUTO Cyxum. Mo MOXAMBOCTI
BUKOPUCTOBYIATE ryMOBUIA i30NATOP CMHM.

- MpoTpasneHa Ta BICYlLIEHa NOBEPXHA eMani Ma€ NNILIATUCA YNCTOIO [0
HaHeceHHA Heliobond (AKLo Ha noBepXHIO NOTPaNUTL CMHa YK KPOB,
MOBTOPITL NP PV Tp: Ta BUCyLLy ).

[Mo3syBaHHA

— [lo3yBaHHA 3aneXwTb Bifj TUNY 3aCTOCYBaHHA. BUKopucToByloun
Heliobond sk agresus, HaHeCiTb 1010 AyKe TOHKNM WapoM. 3a
Heo6XiAHOCTI BUKOPUCTOBYIATE CTPYMIHb NOBITPA, 106K CTBOPUTY Wap
ONTUMANBHOT TOBLLUMHW.

- BukopucToByloum sik Npo3opuit repMeTuK dicyp, HaHeciTb Heliobond
TOBCTIlLMM LIAPOM.

Cnoco6u 3acTocyBaHHA

1. Cmona anA agresmBHoi pectaBpaLii

- BuKoHaliTe TpaBneHHs HeobXiaHOl NoBepxHi emani (AnB. po3pain
«MigrotyeaHHa emani»). 3a HeobxigHOCTI HakeciTb Syntac® Adhesive
(nuB. iIHCTPYKLii A0 3acTocyBaHHA Syntac) abo BignoBigHWI MaTepian Ana
MPOKNafIK Ha OrofeHy MOBEPXHIO AEHTUHY.

- HaHeciTb ToHKui1 wap cmonu Heliobond Ha npotpasneHy noepxHio
€eMari, BUKOPUCTOBYIOUM WITKY 60 ChEPUUHNIA IHCTPYMEHT.

~ 3a HeobXiAHOCTI CTBOPITb ONTUMANbHII TOHKIA LWap 3a AONIOMOrol0
CTPYMEHIO NOBITPA.

~  TNpy BUKOPUCTaHHi 3 GOTOMNONIMEPHUMI KOMMOUTHAMI LIEMEHTAMI
Heliobond He notpebye okpemoi nonimepisayii. Mpu 6e3nocepeaHbomy
BUKOPUCTaHHI ANA pecTaBpalLlii BUKOHaliTe OKpemy nonimepusatiio
cmonu Heliobond: Monimepu3yiite Bnpogosx 10 ¢ CBITNOM 3 NOTYXHICTIO
BUNpPOMiHIoBaHHA 500-1100 mBT/cm?,

- Hanecitb komnosur.

- BukoHaliTe nonimepu3aLliio KoMnosura.

- BukoHaiiTe diHiwHy 06po6ky pectaBpaLyii.

»

Mpo3opuint repmeTuk Ans dicyp

- BuKOHaliTe TpaBneHHs HeobXiAHOI NoBepPXHi emani (AnB. po3ain
«[ligroTyBaHHa emani»).

- 3anoBHiTb dicypu cmonoto Heliobond, kopuctytouncs signosigHum
HCTPYMeHTOM a6o LWiTKOI0. YHUKalTe YTBOPEHHA MOBITPAHINX Gynbballok
y cvoni Ta 3auekaiite nprbansHo 15 ¢, o6 3a6e3neunTi NPOHNKHEHH.

- MMonimepu3yiite BNpoAos 20 C CBITNIOM i3 NOTYXHICTIO BUNPOMiHIOBaHHA
500-1100 MBT/cm2

- Micna 3aBepueHHA nonimepw3auii BUAANiTh Wwap, y AKoMy noniMepusallia

He Biabynaca. MNepeBipTe oKNIo3iio Ta BUAaNiTs byab-AKuil 3aiBuit

marepian.

w

MiaroToBKa ANA BiHOBNEHHA KOMMNO3NTHUX NIOM6

~  3pobiTb raaki NOBepXHi NNOM6U WOPCTKUMMU.

- 3aHeobxiaHOCTi HaHeciTb Monobond® Plus (guB. iHCTpyKLito A0
3acrocysaHHa Monobond Plus).

- HateciTb ToHKuit Wwap Heliobond (3a HeobxigHOCTi BUKopuCTOBYiiTe
CTPYMiHb NOBITPA).

- MMonimepu3yiite BNpoaos 10 € CBITNIOM i3 NOTYXHICTIO BUNPOMiHIOBaHHA

500-1100 MBT/cm2

Monimepusauia

- Monimepu3yiiTe TOHKMIA Wap BNPoAoeX 10 C CBITIOM i3 NOTYXHiCTI0
BUNPOMiHIOBaHHA 500-1100 MBT/cm? .

- ToscTiwwit Wwap nonimepusyiTe BNpoAoex 20 € CBITNOM i3 NOTYXHICTIO
BUNPOMiHioBaHHsA 5001100 MBT/cm2.

- TpumaiiTe CBITNOBOA Ha BiACTaHi MeHwwe 5 MM Big nosepxHi Heliobond i He
TOpKaliTech HUM [10 HenoniMepu3oBaHOro Matepiany.

Mpumitka

- He nippasaiite Heliobond pii Ackpasoro cgitna nia yac 3acTocyBaHHs,
OCKINIbKIA Lie 3HaYHO CKOPOTUTb Yac PoboTut.

- fkwo cmona Heliobond BrKopucTOBYETHCA AK MOKPUBHIAI ap
(HanpuKnag, Ak repmMeTuK), NicnA 3aBepLUeHHA nonimepu3aLyii Ha NoBepPXHi
3aNVILIAETLCA TOHKWI Lap HenoniMep13oBaHoro INMKOro matepiany,
OCKINbK KiCeHb NepeLukoaXae nonimepusadii. Bupanito Lei wap BaTHUM
TaMMOHOM ¥ KyNbKolo 260 NoMipyBasbHIM IHCTPYMEHTOM.

36epiraHHa
- 3akpuBaiiTe NNALWKy ofpa3sy NicnA BUKOPUCTaHHA. MaTepian Moxe



nepe/jyacHo Nonimepu3yBsaTuca nia Ai€io csitna.

- 3b6epiraHHa: 2-28 °C/ 36-82 °F.

- He BukopucroByiite cmony Heliobond nicns 3akiHueHHs Tepminy
npuAATHOCTI.

- TepmiH npupatHocTi: [11B. iHpopmaLlito Ha NNALWLi/ynakoBui.

MonepepxeHHa

YHuKaiiTe KoHTakTy npoaykTy Heliobond 3i wkipoto, cinsosumm
06010HKamMV 4i 04MMa. Y HenonimepusosaHomy ctaHi cmona Heliobond
MO3e BUKNMKATY NIerke HeTPUBKe NOAPa3HeHHS, a TaKoX NPU3BOANTA 0
3aranbHoi ceHcbinisavii MeTakpunatamu. 3BUyaitHi MeANUHi pyKaBUUKM He
3abe3neuyIoTb 3aXUCTy Bif ceHcnbinizylouoi aii MeTakpunaris.

36epiraTit maTepian B HefLOCTYNHOMY AN AiTeii Micui!
Tinbku AnA 3acTocyBaHHA B CTOMaTonorii!

MaTepian po3pobneHuit BUKTIOuHO 1A 3aCTOCyBaHHA B CTomaTonor. Mpalyosarh 3
MaTepianom ciiay cyBopiit BAMOBIAHOCTI A0 IHCTPYKUJi 3 3aCTOCYBaHHS. BUPOGHYK He Hece
BIAOBIAAMbHOCTI 32 36UTKW, LU0 BUHVKIN YEPE3 HEHaNeXHe AOTPYMAHHA IHCTPYKUi 360 Yepe3
BUKOPUCTaHHA MATepiay He 33 NPU3HaYeHHAM. KOPUCTYBaY Hece MIOBHY BIANOBIANbHICTb 33
epesipky BIAMOBIAHOCTI MATepIaTie Ta 3a XHE BIKOPYICTHHA 33 GYAb-AKUM MDU3HAYEHHAM,
ke He 3a3Ha4EHO B IHCTPYKLI. ONVIC | HaBeReHi AaHi He MaioTb 0GOR'A3KOBOTO XapaKTepy Ta He
TapaHTyioTb BTACTUBOCTEI! MaTepianis.

Kirjeldus

Valguskovastuv tihekomponendiline vaik emaili happeséovituse tehnika
jaoks, mis sobib kasutamiseks koos koigi valguskovastuvate restauratsiooni-
materjalidega.

Koostis

Heliobond sisaldab jargmist.

Bis-GMA 60% massist
Triettleengliikooldimetakriilaat ~ 40% massist

Néidustused

- Sideaine adhesiivrestauratsiooni jaoks.

- Labipaistev silant morade ja restaureerimise jaoks.
- Kleepuv kiht vaigu, krooni voi silla parandamiseks.

Vastunidustus
Heliobondi ei tohi kasutada, kui patsiendid on teadaolevalt méne koostisaine
suhtes allergilised.

Koostoimed

Optimaalse sideme saavutamiseks tuleb kasutada emaili happega
s6ovitamise tehnikat. S66vitatud ja kuivanud emailipinna saastumine siilje
Vvoi verega takistab seda toimet. Fenoolsed ained (nt eugenool) pérsivad
poltimerisatsiooni. Neid aineid sisaldavate alusmaterjalide kasutamist tuleb
véltida.

Pealekandmine

Emaili ettevalmistamine

- Olenevalt juhtumist tuleb faasitud emailpindu té6delda teemantlihvijaga
vdi puhastada neid hoolikalt abrasiiviga (nt pimsskivipulber ja vesi). Arge
kasutage 6li ega dliseid pastasid. Sellisel viisil tuleks emaililt eemaldada
alusmaterjalide jadgid. Seejérel loputage ja kuivatage.

- Kandke to6deldavale emailpinnale Total Etchi ja laske sellel 15-30 s
reageerida. Seejarel loputage hoolikalt veega piserdades ja kuivatage
soovitatud pinnad 6huvooluga (kasutage ainult vett ja dlivaba 6hku).

- Toopiirkond peab olema kuiv. Ideaaljuhul tuleks paigaldada kummist
tamm.

- Enne Heliobondi pealekandmist ei tohi séévitatud ja kuivatatud emailpind
saastuda (kui pind puutub kokku silje voi verega, tuleb s6ovitus- ja
kuivatamisprotseduuri korrata).

Annustamine

- Annustamine oleneb naidustustest. Kui Heliobondi kasutatakse
sideainena, tuleb peale kanda vaga 6huke kiht. Vajaduse korral kasutage
optimaalse dhukese kihi saavutamiseks 6huvoolu.

- Kui kasutate mérade puhul Iabipaistvat silanti, tuleb peale kanda paksem
kiht Heliobondi.

Pealekandmisvii

eaine adhesiivrestauratsiooni jaoks

- Soovitage soovitud emailpindu (vt emaili ettevalmistamine). Vajadusel
katke paljastunud dentiin adhesiiviga Syntac® (vt Syntaci kasutusjuhendit)
voi asjakohase alusmaterjaliga.

- Kandke s66vitatud emailpinnale pintsli voi sfaarilise instrumendiga 6huke
kiht Heliobondi.

- Optimaalse 6hukese kihi saavutamiseks voib kasutada 6huvoolu.

- Kui seda kasutatakse koos valguskdvastuvate tihenduskomposiitidega,
ei vaja Heliobond eraldi poliimerisatsiooni. Vahetu restauratsiooni puhul
on vaja Heliobondi eraldi poliimeriseerida. Valguskovastage 10 sekundit,
kasutades valgustugevust 500-1100 mW/cm?.

- Komposiidi pealekandmine.

- Komposiidi poliimerisatsioon.

- Restauratsiooni I6puleviimine.

2. Lébipaistev silant morade ja takete jaoks

- Soovitage soovitud emailpindu (vt emaili ettevalmistamine).

- Kandke Heliobondi méradele sobiva instrumendi véi pintsliga. Vltige
6humulle ja oodake ligikaudu 15 s, et materjal imbuks pinna sisse.

- Poliimeriseerige valgusega 20 sekundit, kasutades valgustugevust
500-1100 mW/cm?,

- Parast kovastamist eemaldage inhibiitoriga kiht. Kontrollige oklusiooni ja
eemaldage liigne materjal.

3. Vaigu parandustéode ettevalmistamine

- Karestage siledad vaigupinnad.

- Vajadusel kandke peale materjali Monobond® Plus (vt Monobond Plusi
kasutusjuhendit).

- Kandke peale 6huke kiht Heliobondi (vajaduse korral kasutage 6huvoolu).

- Poluimeriseerige valgusega 10 sekundit, kasutades valgustugevust
500-1100 mW/cm?.



Poliimerisatsioon

- Ohukese kihi jaoks piisab poliimeriseerimisel 10 sekundist, kasutades
valgustugevust 500-1100 mW/cm?.

- Paksema kihi (nt silandi) puhul tuleb kdvastada 20 s, kasutades
valgustugevust 500-1100 mW/cm?.

- Valgussondi tuleb hoida vahem kui 5 mm kérgusel Heliobondi pinnast ja
see ei tohi kokku puutuda poliimeriseerimata materjaliga

Mérkus

- Pealekandmisel valtige Heliobondi kokkupuudet intensiivse valgusega,
kuna see piirab td6aega markimisvéaarselt.

- Kui Heliobondi kasutatakse kattekihina (nt silandina), jadb hapniku
inhibitsiooni tottu pérast poliimeriseerimist pinnale 6huke kiht
poliimeriseerimata kleepuvat materjali. See kiht on soovitatav poleerides,
vatitampoonide voi -pallide abil eemaldada.

Sailitamine

- Sulgege pudel kohe parast kasutamist. Kokkupuude valgusega voib
p6hjustada enneaegse poliimerisatsiooni.

- Séilitamine. 2-28 °C/ 36-82 °F.

- Arge kasutage Heliobondi parast séilivusaja 16ppu.

- Aegumiskuupéev: vt pudelil/pakendil olevat mérget.

Hoiatus

Viltige Heliobondi puudet naha, limask e ja silmad
Poltimeriseerimata Heliobond vo6ib pohjustada kerget ja ravitavat arritust voi
tldist tundlikkust metakriilaatide suhtes. Tavapérased meditsiinilised kindad
ei kaitse metakriilaatide arritava toime eest.

Hoidke materjal lastele kattesaamatus kohas.
Kasutamiseks ainult hambaravis.

Materjal on vlja té6tatud ainult i iseks. Toote isel tuleb tapselt
jargida kasutusjuhiseid. Vastutus ei kehti kahjustuste puhul, mis tulenevad juhiste voi
ettenahtud rakendusala mittejrgimisest. Kasutaja vastutab materjali sobivuse katsetamise ja
kasutamise eest eesmérkidel, mis pole juhendis sonaselgelt valja toodud. Kirjeldused ja andmed
ei anna omaduste kohta tihtki garantiid ega ole siduvad.

Apraksts

Gaisma cietéjosa vienkomponentes sveku saistviela emaljas kodinasanas
procesa optimizacijai, lietosanai kopa ar visa veida gaisma cietéjosiem
restauracijas materialiem.

Sastavs

Heliobond satur:

Bis-GMA (60% masas)
Trietilénglikola dimetakrilats (40% masas)

Indikacijas

- Saistviela restaurativai arstésanai.

- Caurspidigs silants fisaram un restauracijai.

- Saistslanis sveku kompozitu, kronu vai tiltinu atjaunosanai.

Kontrindikacijas
Heliobond nedrikst lietot, ja ir zindms, ka pacientam ir alergija pret kadu no
sastavdalam.

Mijiedarbiba

Lai nodrosinatu optimalu sasaisti ar emalju, uzklajiet emaljas kodinataju.
Produkta efekts samazinas, ja kodinata un nosusinata emaljas virsma nonak
saskaré ar siekalam vai asinim. Vielas uz fenola bazes (piem., eigenols)
inhibé polimerizaciju. Izvairieties no $adu vielu saturosu bazes materialu
izmantosanas.

Uzliksana

Emaljas sagatavosana

- Atkariba no konkréta gadijuma emaljas slipas virsmas var apstradat ar
dimanta instrumentu vai ripigi notirit ar abrazivu lidzekli (piem., pumeka
pulveri un ddeni). Sim nolikam nelietojiet ellainu vai taukainu pastu. So
metodi var izmantot ari, atbrivojot emalju no bazes materiala. Péc tam
noskalojiet un nosusiniet emalju.

- Apstradajiet emaljas virsmu ar Total Etch kodinataju un laujiet tam
iedarboties 15-30 sek. Péc tam kodinatas virsmas ripigi noskalojiet ar
adens straklu un nozavéjiet ar gaisa plusmu (izmantojiet tikai tiru gaisu
bez udens un elfas klatbatnes).

- Parliecinieties, ka darba virsma ir pilnigi sausa. Vislabak virsmu izolét ar
koferdamu.

- Pirms Heliobond lietosanas kodinatajai un nozavétajai emaljas virsmai
jabut pilniba tirai (ja virsma nonakusi saskaré ar siekalam vai asinim,
kodinaanas un Zavésanas process jaatkarto vélreiz).

Deva

- Vielas dozésana ir atkariga no indikacijam. Lietojot ka saistvielu, uzklajiet
|oti planu Heliobond slani. Nepieciesamibas gadijuma i jiet gaisa
straklu, lai iegttu péc iespéjas planaku kartu.

- Lietojot ka caurspidigu fisaru silantu, Heliobond jauzklaj biezaka slani.

Uzklasanas metode

1. Saistviela restaurativai arstésanai

- Kodiniet vajadzigas emaljas virsmas (skat. Emaljas sagatavosana). Ja
nepiecie3ams, parklajiet atklatas dentina virsmas ar Syntac® Adhesive
saistvielu (skat. Syntac lieto3anas instrukciju) vai piemérotu bazes
materialu.

- Izmantojot otinu vai sférisku instrumentu, uz kodinatas emaljas virsmas
uzklat planu Heliobond slani.

- Optimali planu slani var iegtt, izmantojot gaisa straklu.

- Lietojot kombinacija ar gaisma cietéjosiem kompozitmaterialiem,
Heliobond nav nepiecieSama atseviska polimerizacija. Tomér, veicot tiesu
restauraciju, ir nepiecie3ama atseviska Heliobond polimerizacija:

10 sek. polimerizéjiet gaisma ar intensitati no 500 lidz 1100 mW/cm?.

- Kompozitmateriala uzklasana.



- Kompozitmateriala polimerizacija.
- Restauracijas pabeigsana.

2. Caurspidigs silants fisaram un rievinam.

- Kodiniet vajadzigas emaljas virsmas (skat. Emaljas sagatavosana).

- Uzklajiet Heliobond fisiram, izmantojot piemérotu instrumentu vai otinu.
Izvairieties no gaisa burbulu veidosanas un uzgaidiet apméram 15 sek., lai
|autu vielai ieplust visas emaljas rievinas.

- 20 ssek. polimerizéjiet gaisma ar intensitati no 500 lidz 1100 mW/cm?2

- Pécsacietésanas nonemiet inhibéto slani. Parbaudiet sakodienu un
nopuléjiet lieko materialu.

3. Sag 3anas sveku komp darbiem.

- Gludas sveku virsmas padariet raupjakas.

- Janepieciesams, uzklajiet Monobond® Plus (skat. Monobond Plus
lietosanas instrukcija).

- Uzklajiet planu Heliobond slani (nepieciesamibas gadijuma izmantojiet
gaisa straklu).

- 10 sek. polimerizéjiet gaisma ar intensitati no 500 lidz 1100 mW/cm?.

Polimerizacija

- Plans produkta slanis polimerizéjas vien 10 sek. laika ar gaismas intensitati
no 500 lidz 1100 mW/cm?.

- Biezakiem produkta slaniem (piem.,, silantiem) ir nepieciesams 20 sek.
polimerizacijas laiks ar gaismas intensitati no 500 lidz 1100 mW/cm?.

- Gaismas zondi ieteicams turét mazak ka 5 mm augstuma virs Heliobond
virsmas. Neaizskariet nepolimerizéto materialu!

levérot

- Lietosanas laika neatstajiet Heliobond intensivas gaismas staru ietekmé, jo
tas ievérojami saisinas darba laiku.

- JaHeliobond tiek uzklats ka virsslanis (piem.,, silants), péc polimerizacijas
skabekla inhibicijas rezultata uz virsmas bis saglabajusies plana
nepolimerizétas, lipigas vielas kartina. So slani ieteicams nonemt ar vates
rullisiem, bumbinam vai nopuléjot to.

Uzglabasana

- Péclietosanas nekavéjoties aizveriet pudeli. Paklausana gaismas staru
ietekmei var izraisit priekslaicigu polimerizaciju.

- Uzglabajot: 2-28 °C/36-82 °F.

- Nelietojiet Heliobond péc deriguma termina beigam.

- Deriguma termins: Skat. uz pudeles/iepakojuma.

Bridinajums

Izvairieties no produkta saskares ar adu/glotadu vai acim. Nepolimerizéts
Heliobond var izraisit vieglu, atgriezenisku kairinajumu vai izraisit visparéju
jutibu pret metakrilatiem. Tirdznieciba pieejamie mediciniskie cimdi
nepasarga no metakrilatu sensibilizéjosas iedarbibas.

Uzglabat bérniem nepieejama vieta!
Izmantot tikai zobarstnieciba!

Sis materials ir izstradats tikai zobarstniecibas vajadzibam. Apstrade javeic tikai saskana ar
lietosanas instrukciju. Razotajs neuznemas nekadu atbildibu par bojajumiem, kas radusies,
izmantojot materialu neatbilstosi lietosanas instrukcija sniegtajiem noradijumiem vai
paredzétajam nolakam. Materiala izmantotaja pienakums ir parbaudit materiala piemérotibu
un lietot to tikai instrukcija paredzétajam mérkim. Apraksti un noraditie dati nav uzskatami par
nekada veida izstradajuma ipasibu garantiju un nav saistogi.

Aprasas

Sviesoje kietéjanti, vieno komponento risamoji derva, skirta emalio ésdinimo
metodui optimizuoti kartu su visomis 3viesoje stingstanciomis restauracinémis
medziagomis.

Sudetis

»Heliobond"” sudétyje yra:

Bis-GMA 60 % svorio
Trietilenglikolio dimetakrilato 40 % svorio

Indikacijos

- Risamoji medziaga adhezinéms restauracijoms.

- Skaidrus sandariklis jskilimams ir restauracijoms.

- Risamasis sluoksnis dervy, kardnéliy ar tilty taisymui.

Kontraindikacijos
,Heliobond” negalima naudoti, jei Zinoma, kad pacientai yra alergiski bet kuriai
i$ sudedamuyjy daliy.

Saveikos

Norint optimalaus surisimo su emaliu, reikia taikyti emalio ésdinimo
metoda. UzterSus iSésdinta ir nusausintg emalio pavirsiy seilémis ar krauju
Siam rezultatui bus pakenkta. Fenoliy medziagos (pvz., eugenolis) slopina
polimerizacija. Nenaudokite pagrindiniy medziagy, kuriy sudétyje yra Siy
medziagy.

Naudojimas

Emalio paruosimas

- Priklausomai nuo atvejo, nuozulnis emalio pavirsiai turi bati apdorojami
deimantu arba atsargiai nuvalyti slifucjamaja medziaga (pvz., pemzos
milteliais ir vandeniu). Nenaudokite aliejingos ar riebios pastos. Nuo
emalio galimus pagrindiniy medziagy likucius pasalinti reikia tokiu budu.
Tada nuplaukite ir nusausinkite.

- Ant gydomy emalio pavirsiy uztepkite ,Total Etch” ir leiskite jam reaguoti
15-30s. Po to kruopsciai nuplaukite vandens srove ir nusausinkite
isésdintus pavirsius oro srove (naudokite oro srove be vandens ir be
alyvos).

~  Darbiné sritis turi buti sausa. Idealiu atveju reikéty uzdéti gumine uztvara.

- Prie$ naudojant ,Heliobond", i$ésdintas ir nusausintas emalio pavirsius
neturi bati uzterstas (jei pavirsius lieciasi su seilémis ar krauju, ésdinimo ir
sausinimo proceddiros turi bati kartojamos).



Dozavimas

- Dozavimas priklauso nuo indikacijos. Naudojant kaip risamaja medziaga,
reikia uztepti labai plong ,Heliobond” sluoksnj. Jei reikia, naudokite oro
srove, kad pasiektuméte optimaly plona sluoksnj.

- Naudojant kaip skaidry jskilimy sandariklj, ,Heliobond" reikia tepti
storesniu sluoksniu.

Taikymo budas

1. Risamoji medziaga adhezinéms restauracijoms

- I3ésdinkite norimus emalio pavirsius (zr. emalio paruosima). Jei reikia,
padenkite neapsaugotus dentino pavirsius ,Syntac® Adhesive” (zr.
,Syntac” naudojimo instrukcijas) arba atitinkama pagrindine medziaga.

- Teptuku arba rutulio pavidalo instrumentu ant i$ésdinto emalio pavirsiaus
uztepkite plong ,Heliobond” sluoksnj.

- Optimaly plona sluoksnj pasiekti galima naudojant oro srove.

- Jei naudojama kartu su Sviesoje kietéjanciais cementavimo kompozitais,
,Heliobond" nereikalinga atskira polimerizacija. Atliekant tiesiogines
restauracijas, ,Heliobond" reikalinga atskira polimerizacija: kietinkite
Sviesa 10 s, naudodami $viesos intensyvuma nuo 500 iki 1100 mW/cm?2.

- Kompozito taikymas.

- Kompozito polimerizavimas.

- Restauracijos uzbaigimas.

2. Skaidrus sandariklis jskilimams ir duobutéms

- I3ésdinkite norimus emalio pavirsius (zr. emalio paruosima).

- ,Heliobond" j jskilimus tepkite naudodami tinkamga instrumenta arba
teptuka. Venkite oro patekimo ir palaukite mazdaug 15 s, kad priemoné
[siskverbty.

- Polimerizuokite $viesa 20 s, naudodami Sviesos intensyvuma nuo 500 iki
1100 mW/cm?,

- Po kietinimo pasalinkite nuslopinta sluoksnj. Patikrinkite okliuzija ir
pasalinkite medziagos pertekliy.

3. Dervos pasiruosimas taisymui

- Pasiurkstinkite lygius dervos pavirsius.

- Jeireikia, uztepkite ,Monobond® Plus” (zr. ,Monobond Plus” naudojimo
instrukcijas).

- Uztepkite plong ,Heliobond" sluoksnj (jei reikia, naudokite oro srove).

- Polimerizuokite Sviesa 10 s, naudodami 3viesos intensyvuma nuo 500 iki
1100 mW/cm?.

Polimerizacija

- Plonus sluoksnius Sviesa polimerizuoti pakanka 10 s, naudojant viesos
intensyvuma nuo 500 iki 1100 mW/cm?2.

- Storesnius sluoksnius (pvz,, sandarinimus) polimerizuoti reikia 20 s,
naudojant 3viesos intensyvuma nuo 500 iki 1100 mW/cm?2.

- Sviesos zondas turi biiti laikomas maziau kaip 5 mm vir$ ,Heliobond”
pavirsiaus ir neturéty liestis su nepolimerizuota medziaga

Pastaba

- Taikymo metu ,Heliobond” nenaudokite intensyvios Sviesos, nes tai zymiai
sutrumpins darbo laika.

- Jei Heliobond” yra naudojamas kaip dangalo sluoksnis (pvz., sandariklis),
po polimerizacijos dél deguonies slopinimo ant pavirsiaus lieka plonas
nepolimerizuotos, lipnios medziagos sluoksnis. Rekomenduojama §j
sluoksnj pasalinti medvilnés rutuléliais arba poliruojant.

Laikymas

- Panaudoje buteliukg iskart uzdarykite. Kontaktas su 3viesa gali lemti
isankstine polimerizacija.

- Laikymas: 2-28 °C (36-82 °F).

- Nenaudokite ,Heliobond" pasibaigus galiojimo datai.

- Galiojimo pabaigos data: Zr. uzrasa ant buteliuko / pakuotes.

Ispéjimas

Venkite ,Heliobond" kontakto su oda, gleivinémis ir akimis. Nepolimerizuotas
4Heliobond" gali sukelti nedidelj grjztamajj dirginima arba bendra jautruma
metakrilatams. Pramoninés medicininés pirstinés neapsaugo nuo metakrilaty
jautrinamojo poveikio.

Medziaga saugoti nuo vaiky!
Skirta tik odontologijai!

$i medziaga sukurta naudotitik odontologijoje. Apdorojimas turi biti atliekamas grieztai
laikantis naudojimo instrukcijy. Nesilaikant instrukcijy arba nurodytos taikymo srities, uz zala
atsakomybeés neprisiimama. Patikrinti, ar produktai tinkami ir gali biti naudojami bet kokiam
tikslui, nenurodytam instrukcijose, yra naudotojo atsakomybe. Aprasai ir duomenys néra
qarantijos priedai ir néra jpareigojantys.
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Tel. +423 235 35 35, Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Pty. Ltd.
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Tel. +33 4 50 88 64 00, Fax +33 4 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent GmbH

Dr. Adolf-Schneider-Str. 2, 73479 Ellwangen, Jagst, Germany
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503/504 Raheja Plaza, 15 B Shah Industrial Estate

Veera Desai Road, Andheri (West), Mumbai, 400 053, India
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P.0. Box 300146, Riyadh 11372, Saudi Arabia

Tel. +966 11 293 8345, Fax +966 11 293 8344
www.ivoclarvivadent.com



Ivoclar Vivadent S.L.U.

Carretera de Fuencarral n°24, Portal 1 - Planta Baja
28108-Alcobendas (Madrid), Spain

Tel. +34 91 375 78 20, Fax +34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

Ivoclar Vivadent AB

Dalvagen 14, 169 56 Solna, Sweden

Tel. +46 8 514 939 30, Fax +46 8 514 939 40
www.ivoclarvivadent.se

Ivoclar Vivadent Liaison Office

: Tesvikiye Mahallesi, Sakayik Sokak, Nisantas’ Plaza No:38/2
Kat:5 Daire:24, 34021 Sisli — Istanbul, Turkey

Tel. +90 212 343 0802, Fax +90 212 343 0842
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent Limited

Compass Building, Feldspar Close, Warrens Business Park
Enderby, Leicester LE19 4SD, United Kingdom

Tel. +44 116 284 7880, Fax +44 116 284 7881
www.ivoclarvivadent.co.uk

Ivoclar Vivadent, Inc.

175 Pineview Drive, Amherst, N.Y. 14228, USA
Tel. +1 800 533 6825, Fax +1 716 691 2285
www.ivoclarvivadent.us






























